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T56/TL866II

1.Programador

1.1 Parametros de hardware del programador

Es un programador profesional de alta rentabilidad, fabricado mediante proceso SMD de alta densidad, interfaz de operacién

unificada, facil de usar, funcién completa, funcionamiento fiable del programa de software de aplicacion, cédigo superpequefio,

mayor velocidad de ejecucion, soporta menu en varios idiomas. Sistemas operativos compatibles: WINXP/WIN7/WIN8/WIN10

sistema operativo.

1.1.1 Pardmetros XGecu T56

Nota: Asegurese de utilizar el cable USB original, si utiliza HUB, debe ser un HUB de alta calidad.

1.1.2

PIC32MZ 32-bit MCU 200MHZ + estructura Xilinx SP6 FPGA, transmisién USB2.0 HS 480MHZ
Volumen: 12,9 cm x 8,5cm x 2,9 cm

Disefio 10O de controladores de pines potentes de 56 pines. Frecuencia de funcionamiento maxima de 50MHZ para todos
los pines, fiabilidad extremadamente alta.

Interfaz ISP programable en circuito 8P estable y fiable con longitud de cable de mas de 40CM, comunicacion fiable a
25-45MHZ.

La frecuencia de reloj mas alta puede alcanzar hasta 40MHZ-50MHZ para la programacion en circuito de la serie
25/EMMC.

Tension VCC 1,2-6,5V, 64 niveles ajustables, tension VPP 6,5-25V 64 niveles ajustables.Tensién 10 1,2V-3,6V
continuamente ajustable. Proteccién contra sobrecorriente multinivel VCC 120MA-320MA ajustable de forma continua.
VPP 120MA proteccion contra sobrecorriente.

Consumo de energia: 5V <500MA. Consumo de energia estatica: 180mA , Todos los chips no necesitan fuente de
alimentacion externa.

Permite utilizar una fuente de alimentacion externa 5V-5,5V 500MA.

El programador dispone de multiples protecciones para la alimentacion externa: proteccion contra
sobretensién/proteccién contra conexion inversa/proteccion contra sobrecorriente/prevencion contra

subtension.

La velocidad méaxima de lectura y escritura puede alcanzar los 25-45 MB/s.

Funcion de autocomprobacion abierta, autocomprobacion en cada pin de VPP/VCC/GND/IO

Adecuado para desarrolladores y personal de mantenimiento, apto para la produccién de pequefios lotes, admite el

trabajo simultaneo con 4 programadores en cada ordenador

Parametros del T866Il Plus

PIC24 MCU de 16 bits 32MHZ, transmisién USB1.1 FS 12MHZ

Volumen: 10cm x6 cm x 2,5cm

Disefio de entrada/salida de 40 patillas. Accionamiento no completo, la tension de E/S no es ajustable.
Tension VCC 1,8-6,5V 32 niveles ajustables, tension VPP 9V-18V 32 niveles ajustables. VCC 120MA
proteccion contra sobrecorriente, VPP 100MA proteccidn contra sobrecorriente.

Consumo de energia: 5V <5600MA. Consumo estatico: 60mA. Sin interfaz de alimentacién externa.

Funcion de autocomprobacion, autocomprobacion de cada pin de VPP/VCC/GND/IO
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To6/1@866Rdecuado para desarrolladores y personal de mantenimiento, puede hacer produccion de lotes pequefios para
chips de pequefia capacidad, soporta trabajar simultaneamente con 4 Programadores en cada ordenador.


http://www.xgecu.com/

Guia del usuario del software Xgpro - www. XGECU.com
T56/TL866I

1.2 Fichas y funciones de apoyo al programador

1.2.1 XGecu T56

26 27 28 29 37 39 49 50 serie paralela ROM, EPROM, EEPROM, Paged EPROM, Flash Capacidad maxima 2GBits.
24 25 35 45 85 93 95 EEPROM serie, soporta 25 chips FLASH: Capacidad maxima 2GBits

®  Soporta NAND FLASH: Capacidad maxima 256Gbhits, NAND se pueden personalizar los parametros para afiadir chips de
nuevos modelos.

®  Soporta SPI NAND: Capacidad maxima 8Gbits
Soporta EMMC/EMCP: Capacidad maxima 256GBits, EMMC/EMCP soporta clonacién con un botén,
soporta programacion ISP
Serie de microcontroladores
Programacion de dispositivos légicos programables GAL/CPLD
Soporta herramienta VGA y programacion VGA ISP, Puede emitir sefial de prueba de video VGA/HDMI, leer
parametros de TV o monitor y programacion ISP en circuito.
®  Super rendimiento 54/74F/LS/HC CMOS4000 serie de circuitos integrados de prueba légica, puede probar la l6gica
comun de circuitos integrados, el resultado puede ser localizado a la puerta I6gica del circuito, personalizable tabla
de vectores logicos, puede afiadir nuevos chips a la lista de apoyo.
Soporta mas paquetes de DIP42/PLCC44/SOP44/QFP44/TSOP48 sobre la base de TL866
Support TSOP56/BGA48/BGA63/BGA64/BGA100/BGA153/BGA162/BGA169/BGA221 etc.

1.2.2TL866II Plus

® 26272829 37 39 49 50 Serie ROM paralela, EPROM, EEPROM, EPROM paginada, Flash Capacidad maxima 64MBits.
24 25 35 45 85 93 95 EEPROM serie. Soporta 25FLASH chips capacidad maxima 512MBits

Los chips NAND FLASH TSOP48 soportan hasta 8Gbits, los pardmetros NAND se pueden personalizar para afiadir
nuevos modelos de chips.

Serie de microcontroladores
®  Programacion de dispositivos logicos programables GAL
Prueba SRAM, soporta prueba SRAM comUin 24 61 62 serie DS12, soporta prueba de linea de datos, prueba de
linea de direccion, prueba incremental de celda de memoria y prueba de celda.
Prueba logica de circuitos integrados de la serie 54/74F/LS/HC CMOS4000 de alto rendimiento.
Puede probar circuitos integrados de l6gica comun, la prueba se puede localizar al circuito de puerta logica, puede

personalizar la tabla de vectores ldgicos.
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2. Instalacion del software

2.1 Descargar e instalar el software de aplicacion

Descargue el archivo XgproVxxxx_setup.exe de HTTP://www.xgecu.com, y haga doble clic en el archivo para acceder a la interfaz
de instalaciéon. Como se indica a continuacion: (Haga clic en [Instalar] para iniciar la instalacion de la aplicacién y aparecera la
siguiente pantalla: Introduzca la carpeta en la que desea realizar la instalacion. Haga clic en [Instalar] para iniciar la instalacion de
'-a Xgpro V7.03 Setup = e e

0 R 8 T XGecn TLS6611E T A% M 12 2
® REimstal [ IHEFHTR o [Cancel] MHHER
o MG R ST SN S . MR FHEE R

UREAMERER . TTRARHEER - NREET RN
BERASANEESNER-

+ BAUREEREYE BRTREEEFNERE-

BHETR@
we @ - [CREm

HREE

I 5 T

la aplicacion.

Haga clic en [Instalar], una vez instalado el archivo en el disco duro. El cuadro de didlogo de instalacion del controlador USB se
ejecuta automaticamente. Como se muestra a continuacion:

Device Driver Installation Wizard S0 L %' = o

Welcome to the Device Driver
Installation Wizard!

This wird Fesips you irstsl the sotwaes divers that some
ooy el it i order 15 work
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Device Driver Installation Wizard SRS ? o

Completing the Device Driver
Installation Wizard
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2.2 Instalacion del dispositivo

Una vez finalizada la instalacion anterior, conecte el programador al puerto USB y el sistema operativo detectara el hardware

como se indica a continuacion : .

S R R
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B Fr okt
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S R
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Faa . mam T-E".

CoafrRwy]  mm |
Seteccione [Auto-Instalt-Software],-haga clicen-el botdn [next], se instalard automaticamente hasta que la instalacion se complete

con éxito.
(Nota: En este proceso, el controlador modificara el registro. Si el software de firewall esta instalado, por favor, libere este
software. Windows también le pedira el conductor no tienen visado digital, confirmar y continuar la instalacién).

Si la instalacion automatica no tiene éxito, también puede elegir instalar en <de la lista o ubicacion especificada>, los archivos del
controlador USB son

en el directorio de instalacion (D:\xgpro\drv). Tras la instalacion, haga doble clic en el icono del escritorio
el software programador. Listo para usar.

y ejecute

2.3 Firmware FLASH Refresh

Cuando se utiliza por primera vez o se actualiza, puede ser necesario actualizar el firmware. En el menu principal del software,
realice una operacion de actualizacion como se muestra a continuacion (Herramientas-Reflash firmware):

File(F) Select IC(S) Project(P) Device(D) Tools(V) Help(H) Language(L)

& o0 @ | 10,5, gy B e By, (REED) +i w5 @ %o B, o i
Select IC IC Information(No Project opened)
W25XE0AL @SOICS ‘ v‘ ChipType: EEPROM ChkSum: OxOFFO 0000

IC Size: 0x100000 Bytes ( 1048576 Bytes )

Set Interface )
[Default ~| IS IS

@ ZIF socket " ICSP port O Vee current Imax:

Address |0[1/2[34(5/6[7/8[9]alB[c[DlE[F[ASci [ ﬂ"" rouna
J000-0000: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF o ¥25XB0AL #SOICE
3000-0010: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF - sases R DO
3000-0020: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF R s

J000-0030: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
J000-0040: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF

)000-0050: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
000-0060: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
000-0070: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
000-0080: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
3000-0090: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF Please reflash firmware. Select: <main menu>--<tools>--<Reflash
)000-0040: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF l firmware>

J000-00BO: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
3000-00C0: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
J000-0000: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF TRE
J000-00EQ: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
J000-00F0: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
Je00-0100: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF

3000-0110: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
J000-8120: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
J000-0130: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF

:006-mtLa. EE € €C £C CC ©C CC CE ©C CC O CC EC CF ©C CC -l
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| File(F) Select IC(S) Project(P) Device(D) Tools(V) Help(H) Language(L)

| Buon @ | O, B, B, &, @) Calculator(T) Paor B o
Select IC System Self-check n(No Project opened)
T v R
Set Interface
@ ZIF socket " ICSP port O Ve current Imax: Default | @
[ Address [0[1[2[34[5]6[7]8[9]A[B]c[D[E[F|AscH _\

J000-0000: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
J000-0010: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
J000-0020: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
J000-0030: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
J000-0040: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
J000-0050: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
J000-0060: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
J000-0070: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
J000-0080: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
J000-0090: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
J000-00R0: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
J000-00BO: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
J000-00CO: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
J000-00D0: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
J000-00EO: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
J000-00F0: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
J000-0100: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
J000-0110: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
J000-0120: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
J000-0130: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
J000-0140: FF_FF _FF FF FF FF FF _FF FF FF FF FF FF FF FF FF
FLasH | sTaTUS] Device.Info

Si se produce un error durante la actualizacion del firmware, suele deberse a que el programador no puede reiniciarse durante la
actualizacion y el programador no puede realizar la operacion de actualizacion.

La razon del error:

Suele deberse al uso de un concentrador USB externo. Por favor, no utilice un concentrador externo para la actualizacion. Por
favor, conecte directamente el programador al puerto USB de su ordenador para actualizar. Si el problema persiste, reinicie el
ordenador o realice la actualizacién en otro ordenador.

3. Inicio rapido

3.1 Preparacion del hardware y seleccidén del modelo de chip correcto

En primer lugar, asegurese de que el software de aplicacién del programador universal y el controlador USB estan correctamente
instalados. A continuacion, conecte el programador al PC mediante el cable USB. En este punto, el indicador de alimentacion
"POW" del programador se mantiene encendido y el indicador "RUN" se apaga, lo que significa que la conexién de alimentacién
es normal y puede ir al siguiente paso.

(Si el indicador RUN parpadea, significa que el controlador USB esté instalado incorrectamente o no instale el controlador del
dispositivo USB)

Nota: Por favor, asegurese de utilizar el cable USB original. Si utiliza un concentrador, asegurese de que sea de alta calidad y que
el voltaje USB no sea inferior a 4.90V. El bajo voltaje suele ser causado por el uso de cable USB de mala calidad o HUB, que hara
gue el programador funcione de forma inestable.
Como se muestra a continuacion :

1) Haga clic en el botén [Seleccionar IC] y aparecera el cuadro de dialogo Seleccionar dispositivo.

2) Enlabusqueda IC, escriba el modelo de IC (por ejemplo W29C020C)

3) Seleccione la fabrica correcta (si hay mas de una)
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T56/T4j%@leleccione el modelo correcto. Nota: @PLCC32 @TSOP32 se refiere al encapsulado IC, ninguno: encapsulado dual-in-

5)
6)

=

File(F) Select IC(S) Project(P) Device(D) Tools(V) Help(H) Language(L)
& un Dson | D, By, B By (75D +u

line

Haga clic en el botén [Seleccionar

Nota: Mostrar que el programador esta conectado

) () e B,

s

IC Information(No Project opened)

Select IC
wascooe @) | .| ChipType: EEPROM
= IC Size:
Set Interface
@ ZIF socket ( 0O 1«

ChkSum: 0x03FC 0000

0x40000 Bytes ( 262144 Bytes )

Ve current Imax: \Defa@ @« ts €

J000-0000
J000-0018
000-8020
000-6030
J000-0040
J000-0058
J000-0060
3600-0070
J000-0080
J000-0090
J000-00R0
J000-00B0
J000-00C0
3000-0000
000-00E0
000-00F0
000-0100
000-0110
3000-0120
J000-0130

J000-0140

FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FI

FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FIType
FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FI | (& ALL
FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FI
FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FI | ( MCUMPU
FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FI
FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FI | ( SRAMNVRAM
FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF AL
FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FI

FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FI

FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FI

FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FI

FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FI

FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FI

FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FI

FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FI

FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FI

FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FI

Address [0[1]2[3[4]516]7[8]9 | Aliaibiitasik

Select Device

FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FI
Search Device
FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FIl | _
[[20c020]

(" ROM/FLASH/NVRAM

(" PLD/GAL/CPLD

NAND

‘WINBOND

FF_FF_FF _FF _FF FF FF _FF FF FF Fl

___F1ASH/ Device.Info

Options

] Pin Detect
] Erase before

I L

Manufactory Device

IC Total: 16666

[ saect | Cancdl

IC Config Informaton

M1 Check ID

] Verify after ] Auto SN_N

] Skip Blank

Addr.Re® ALLC Sec

[ Blank Check  0J50000¢ ->0003FF

Ready

UIT-protect berore
protect after progt

S —————— )

3.2 Leery guardar

Después de seleccionar IC en la seccion 3.1 pasos

1)
2)
3)
4)

Haga clic en el boton [Leer] de la barra de herramientas y aparecera el cuadro de didlogo Lectura de chip.

En el cuadro de dialogo Lectura de chip, haga clic en el boton [Leer].

Lea el texto finalizado y haga clic en el botdn [Atréas].

Haga clic en el boton [Guardar] de la barra de herramientas (también puede seleccionar "Archivo-Guardar" en el menu
principal), escriba el nombre del archivo para guardarlo.
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File(F) Select IC(S) Project(P) Device(D) Tools(V) Help(H) Language(L)
B o0 B | O, B, By Bl (50 @)+ i @ i ewn B, o
*Seleﬁl IC Information(Ne Project opened)
ChipType: EEPROM ChkSum: 0x03F9 BSAE
‘ W290020C J P vpe um:
IC Size: 0x40000 Bytes ( 262144 Bytes )
Set Interface
((-‘ ZFsocket  C I1CSP port [ ICSP_VCC Enable ‘ Vee cumrent Tmaxe. P2RUE =1 @ g g © 158t
A errrrrrrrrnreresrne s e
Genenal Information 1 Programwer Connected.
Manufactor : WINBOND
IC Type : vescozoc
BLgorithm : Flash SBits
Parameter : Flash Size: 262184 byces ReadRange w29c020C Location in Socket
FLASH Start Adt:  ececee End Adr:
Adapter Information -- NONE
Read successful ! Save Log
i Detected Fassed
0 0x D445
Reasing FLASH . Sucoeered Time : 2609m
o Prisnect
I
e Read BACK |
| (2] o
__FLASH_Davice Tnfo
~Option IC Config Informaton
] Pin Detect Check ID H UIT-Drotect berore
¥ Erase before protect after progr
M Verify after [ Auto SN_N
/] Skip Blank ~ Addr.Re® ALLC Sec
[ Blank Check 04000000 ->0003FF

i
Default Programmer (1): TL&66II-Flus
Ready
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3.3 Programar un nuevo chip

Después de completar los pasos de la seccion 3.2
1) Haga clic en el botdn [Cargar] para abrir el cuadro de dialogo Abrir archivo.

2) Seleccione el archivo de datos que se va a escribir (Test.BIN)

3) Haga clic en [Abrir] y aparecera el cuadro de didlogo de opciones de carga de archivos
&=
File(F) Select IC(S) Project(P) Device(D) Tools(V) Help(H) Language(l)
a o b swve DAUTU s"‘ﬁcmzcx( @mm{ E\‘mmﬂ( {:::RE‘”’} +ion @rm {!E!} B swour E‘cmu R

IC Information(No Project opened)

elect IC
R~ | \ ChipType: EEPROM ChkSum: 0x03F9 BSAE
3473 Open X
Set Interfa
® ZIF soch + « Xgpro > UserData v | L O 1% "UserData"
Genenal Inf Zﬂé’,\' ﬁﬁiﬂﬁ—% = o il |
Manufactor E;ﬂ%ﬁ?ﬁ 2 gﬂj{ @ESZE'HH ;;Iég!
IC Type

Povemoton | HERA - TesTBIN @) 2021/2/7 14:36 BIN X

3D 5
Adapter Inf .
] B wm

( =@

=Y

¥ T

b ER

W =m

£ Windows (C)

1 ~ Data (D2)
v < >
& bk
M (N): TESTBIN | Al Files(*.) v
e 7o ik
FLASH Devire Tnlfo

Options IC Config Informaton
Pin Detect Check ID I¥] UTT-DroTect perore
Erase before [] protect after progi
Verify after [ Auto SN_N
Skip Blank  Addr.Rz® ALLC Sec
[ Blank Check  of5o000¢ ->0003FF

4) De acuerdo con la configuracion predeterminada, haga clic en [OK], en este momento el contenido del archivo se ha cargado en
el bdfer de memoria del ordenador.

File load Options X
File Format Load mode
— (¢ BINARY Normal ﬂ
(" INTEL HEX

From File Start Addr(Hex): 00000
TO Buffer Strat Addr(HEX): 00000

Clear Buffer when loading the file
| Clear buffer with default |

To Region
(o Default
(" FLASH
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gﬁﬁ;&g@ﬁu en el botén [PROG] y aparecera el cuadro de didlogo de programacion del chip.

6) Haga clic en [Programar] para empezar a programar el chip. Si no aparece ningln mensaje de error, significa que la
programacion se ha realizado correctamente.

Xgpro v10.75
File(F) Select IC(S) Project(P) Device(D) Tools(V) Help(H) Language(l)
& [ savE ‘Dmrm 1 - KE%M @mmv | +un A 2 {PROG. {@E @ amonm .:m:u =
~Select IC 5 IC Information(No Project opened)
W29C020C j ChipType: EEPROM ChkSum: 0x03F9 BSAE
IC Size: 0x40000 Bytes ( 262144 Bytes )
Set Interface
(G ZIF socket ¢ ICSP port [J 1CSP_VCC Enable Veo current Imax: Default :,v ® 8 Bits ( 16 Bits
~
Genenal Information

Manufactor : WINBOND
IC Type : W23C020C

Algorithm : Flash 8Bits _

Parameter : Flash Size: 262144 b

Program Range<l wzecozeC ——— ~Location in Socket
Start Adr: End Adr:
Adapter Information - NONE FLASH 00000000 D003FFFF
Programming ...Succeeded Save Log
[Pins Detected Passed!

D: 0 DA 45 ... OK!

Erase ..Succesded. Time: 0187 S

Protection Disable. ... OKI

Programming FLASH .. Succesded. Tims : 218ms
verifing FLASH . Succesded. Tine : 47ms
Frogramming .. Succesded

— || =
ZIF40

ZIF40

6—-§ Program | BACK |

Nota: Si necesita programar mas chips, sustituya el nuevo chip y vuelva a hacer clic en el botén [Programar] para iniciar una nueva
programacién.Al programar por lotes, puede pulsar [barra espaciadora] en lugar de hacer clic con el raton.
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4. Detalles de la funcion del programador

4.1 Resumen del menu principal

Resumen del menu principal

Archivo Cargar archivo, Guardar, Buscar, Ir a, Funcionamiento del bufer, Salir

Seleccione IC Buscar y seleccionar IC, 25 Flash Detect, Afiadir IC por usuario

Proyecto Abrir proyecto, Guardar proyecto, Guardar proyecto como, Cerrar proyecto, Atributos del proyecto,
Modificar contrasefia

Dispositivo Leer, Leer ID, Verificar chip, Verificar, Programar, Borrar chip, Comprobacion en blanco, Nimero de serie,
Pruebas, Multi
Prog., comprobacion de bloques defectuosos NAND, comprobacion de circuitos integrados logicos,
herramientas TV/LCD

Herramientas Calculadora, Autocomprobacién del sistema, Reflash del firmware

Ayuda Ayuda, Acerca de, Update On Line

Idioma cambiar de idioma, inglés, chino, ruso, polaco, aleméan, espafiol, portugués, turco, checo

Menu del botén Buscar el valor hexadecimal o la cadena de caracteres ASCII correspondiente en la memoria intermedia,

derecho datos, copiar, pegar, rellenar,

Editar buffer guardar parcialmente como archivo TXT

4.2 Menu Archivo

[#3! Xgpro v10.75
File(F) Select IC(S) Project(P) Device(D)
Load File(O) Ctrl+O
Save(S) Ctrl+S
Copy Ctrl+C
Paste Ctrl+V
Block Save As(S) txt
Define Block Ctrl+B
Fill Block(F) 3T
Clear current buffer(C) ;
Clear all buffer(A)
9
Find Ctrl+F z
Find Next F3
Goto(G) ctri+G °
Exit(9) :
® Cargar fichero:
Carga un archivo hexadecimal o un archivo binario en el bufer especificado, el chip GAL carga el archivo en formato JED.
® Guardar archivo:
Guarda la memoria intermedia actual en un archivo HEX en formato hexadecimal o en un archivo BIN en formato
binario. Para los chips GAL, debe guardarse en un archivo con formato JED.
® Nota: Para los microcontroladores MICROCHIP, al cargar archivos HEX, los archivos HEX generados por el entorno de
desarrollo MICROCHIP IDE se cargan en todos los buffers. Al guardar, todos los buferes se pueden guardar en el
archivo HEX, y es totalmente compatible con el entorno de desarrollo MICROCHIP IDE.
®  Guardar y abrir para archivo Bin, por defecto es Memoria Flash + Memoria EEPROM (si esta presente)
Para el microcontrolador MICROCHIP, informacion de configuracién guardada en la papelera (ordenada por direccién
Microchip)
® Puede utilizar las teclas de acceso directo o hacer clic con el boton derecho del ratén en la memoria intermedia para
invocar las funciones del mend.
® Para obtener mas detalles sobre Editar Funcion-->Editar Buffer

11
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4.3 Seleccione IC

El menl se muestra a continuacion:

* [#3! Xgpro v10.75

' File(F) Select IC(S) Project(P) Devi¢

: & v § Search and Select IC(S)
Sele 25 Flash Detect

! [— Add IC by user

4.3.1 Buscar y seleccionar IC

T R LR E T SRR B ¥ RV LTN ] L

’ISeIect Device

Search Device Manufactory

| GREEN-ENGINE
GREENWICH

GTH

HITACHI

| ~Type HOLTEK

HOPEF IND
l (¢ ALL HULHONG GROUP
| " ROM/FLASH/NVRAM HYNIX

HULJIE
| | MCUMPU T

ICHIC

|  PLDVGAL/CPLD ot

IESEMICON

I (" SRAM/NVRAM IHT

THTEGRAL

(" NAND INTEL

1S5T

| KHIC

EODENSHT

| LATTICE
LIHELGE

LINKSMART

| LITL0

LIZE

| LYONTEE

MACRONIX (MXIC

| MAZCOM

MAZWELL

| MICROCHIF memory

MITZUBISHI

MOSEL VITELIC

MIcrocHIP HSHINE

MTEON

Microchip Technology Incorporat IC Total: 16666

4.3.2 Detecciéon automatica 25 Flash

MT-13 V]

Device

PICI1O0FZ00
PICI10FZ0Z
PICI1OFzZ04
PICI1OFZ06
PIC1OFzZz0
PICIOFZZ2Z
PIC1lzC508
PIC12C508 @B30ICE
PIC12C5054
PIC12C5084 @BS0OICS
PIC1lzC509
PIC12C509 @B30ICE
PIC12C5094
PIC12C5094 @BS0OICS
PIC1zCe71
PIC12CE71 BDFNS
PIC12CE7L BS0ICS
PICI1ZCA7E
PIC12CE72 [ADFNS
PIC12CE72 @B30ICE
PIC1ZCES1S
PIC12CES518 RBS0ICS
PIC12CES1S
PIC12CES519 @BS0ICS
PIC1ZCEET3
PIC12CE673 RBS0ICS
PIC1ZCEE74
PIC12CE674 RBS0ICS
PIC12F1822 BDIPS
PIC12F1822 RS0IC8
PIC1ZFS08
PIC12F508 @BMSOPS
PIC12FE08 BS0ICS
PIC1ZF509
PIC12FE509 BMSOPS
PIC12F509 @B30IC8
BTCAZFSIN

Select

Cancel

25 Flash deteccién automatica, para 8-pin, 16-pin y VGA (T56) HDMI serie 25 Nor Flash, nota: muchos ID de chip son los mismos

y los resultados tienen méas de uno, por lo que necesita para seleccionar un modelo exacto en los resultados.

Auto Search 25 Flash or VGA HDMI_ISP

function description Location In Socket

Only for 8/16 Pins or VGA_HDMI_ISP 2Sseries large
capacity Flash Memory. after detecting completely, Push <
Select > button to automatic selection

Pin Counts or VGA_HDMI_ISP
* 8Pins
(" 16 Pins
C VGA HDMI ISP

8P-16P: Place as figure
GA: any one of port

Model; I -
Manufactory |

Detect ‘ Cancel ‘

X

12
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4.4 Menu de proyectos

El archivo de proyecto se crea para una mejor programacion por lotes. Es un archivo que guarda todos los datos actuales de la
memoria intermedia y los ajustes del entorno de trabajo, incluida la informacion sobre el dispositivo actual, los ajustes de todas las
opciones de funcionamiento y los ajustes relacionados con el nimero de serie automatico. Es conveniente utilizarlo en la
produccion diaria por lotes. El proyecto se puede configurar con proteccion por contrasefia, o que puede proteger la seguridad del

programa del producto hasta cierto punto. El mend se muestra a continuacion:

i (73! Xgpro v10.75

| File(F) Select IC(S) Project(P) Device(D) Tools(V)
| @ @ Oy B, Open Project(O)

Select IC Save Project(B)
——  Save Project As(S)

Close Project(C)

Set Interface Project attrib(A)
@ ZIF socket Modify Password(K)

Guardar proyecto

Después de configurar los parametros necesarios del chip en la aplicacion, seleccione [Proyecto] - [Guardar-Proyecto], es decir,
se crea un proyecto. Y la informacién del proyecto se muestra en el area de informacion de la ventana. Haga clic en [Guardar

Proyecto], escriba el nombre del proyecto y haga clic en OK, entonces aparecera el siguiente cuadro de dialogo del proyecto.

Project attribute X

Basic Information

File PATH: D:\Xgpro\UsaData

Project Name: ‘ test

Device Type: ‘ W29C020C

Project Desc: ‘test

CRC 32bits: | 0x 7F7445B6
Create Time:| 2021-02-08 15:28 Modi: | 2021-02-0815:28

Password length<8: |****"‘***

Confirm password: | kst

[T] Protected Save Cancel

1) La contrasefia puede estar vacia, lo que significa que el proyecto actual no esta protegido con contrasefia.
2) Siel proyecto esta en modo protegido, deberé introducirse la contrasefia. Cuando la opcion "Protegido” estd marcada, los

datos relevantes del proyecto no se modifican. Algunas funciones del programador quedan desactivadas.

Password X

Project is Encrypted!

Input PASS: |

OK | Cancel

13
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Abra un proyecto actual, seleccione [Proyecto] - [Abrir proyecto], seleccione el nombre del proyecto en la ventana y haga clic en
OK. Si se ha establecido una contrasefia para el proyecto, aparecera el siguiente cuadro de dialogo. (Si no se ha establecido
contrasefia, el proyecto se abrira directamente)

Guardar proyecto como

Guarde el proyecto actual con otro nombre de proyecto. Consulte la operacion de

[Guardar Proyecto]. Cerrar proyecto

Cerrar el proyecto actual. Cambia al modo de programacién normal, cierra el proyecto y borra los datos del bufer

actual. Atrib. proyecto

Seleccione [Proyecto] - [Atributos del proyecto] para abrir el cuadro de dialogo de atributos del proyecto. El cuadro de didlogo de
atributos del proyecto permite cambiar la descripcidn y el modo de proteccién del proyecto. Es necesario introducir la contrasefia

Project attribute X

Basic Information

File PATH: [D:\Xgpro\UserData

L
Project Name: | test

Device Type: | W29C020C

Project Desc: |test

CRC 32bits: | 0x TF7445B6 _‘
Create Time:| 2021-02-0815:28  Modi: [ 2021-02-08 15:28 t

Protected Save | Cancel

Modificar contrasefia
Restablecer la
contrasefia del

proyecto

Modify Password X

Old Password: ‘www**

New password: ‘********

*******ﬂ

Save | Cancel

Confirm password: ‘

Consejos:
1) Las descripciones de ingenieria precisas pueden distinguir entre un gran nimero de proyectos. Los modelos de
ingenieria se utilizan generalmente para la produccién en masa.
2) Elarchivo del proyecto ha sido encriptado hasta cierto punto, por lo que la contrasefia del proyecto puede ser
protegida para evitar que el archivo del proyecto sea copiado. Hasta cierto punto, puede proteger los datos.

3) Al guardar o abrir archivos de proyecto, todos contienen informacion de comprobacion CRC de 32 bits, que evita
corromper archivos de almacenamiento o 14

otras incertidumbres.
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4.5 Menu Dispositivo

Esta funcion del menu es la operacion de programacion de los chips, por favor vea la seccion 4.10 Funcion de operacion del

programador para mas detalles EI menu se muestra a continuacion:

Device(D) Tools(V) Help(H) Langu
Read...(R) J
Read ID(l) B
Verify (V)
Program(P)
Erase (E)
Blank Check(B) ]

Serials Number
Testing

Multi Prog.

NAND Bad Block Check
Logic IC Test

TV/LCD Tools

4.6 Menu Herramientas

El men( se muestra a continuacion:

Tools(V) Help(H) Language(l
Calculator(T)
System Self-check

Reflash firmware

4.6.1 Calculadora

Esta es una calculadora que viene con el sistema Windows y es conveniente para calcular varios formatos cuando se cambia al

modo cientifico.

4.6.2 Autocomprobacion del hardware del programador.

Nota: Antes de la autocomprobacion, por favor, retire los cables de conexion IC y ICSP en el zocalo ZIF, el programador aplicara
VPP, VCC, GND a todos los pines para la prueba en la autocomprobacién. Y pruebe el cortocircuito interno sobre corriente
(aplique VPP VCC y GND en cada pin al mismo tiempo). Si el IC esta en el zécalo ZIF, puede dafiar el IC. Una vez finalizada la

prueba, la condicién de prueba de cada fuente de alimentacion se muestra en el cuadro de dialogo.
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SHORT

-Programmer Self-Check X
Self-Check Test Result
~
] Test VCC short protection...
VCC-—mmmmee- short protecion OK
Test VPP short protection...
VPP-enmmeee short protecion OK
v
If-Check Result Normal
’T‘ Cancel
4.6.4 autocomprobacion en T56
PIN ¥CC VPP GND IO SHORT PIN ¥CC VPP GND 10
1 v v v v | v 48 v v v v
2 v Y] v Y] | v A7 v v v) v |
3 v Y] v Y] | ) 46 v v v v |
4 v v v v | v a5 v v v v |
5 v v v v | v 44 v v v v |
6 v v v v | v 43 v v v v |
7 v v v v | v 42 v v v v |
8 v v v v | v 41 v v v v
q v v v v | v a0 v v v v
10 v Y] v Y] | v 39 v v v) v |
11 v Y] v Y] | ) 38 v v v v |
12 v v v v | v 37 v v v v |
13 v v v v | v I v v v v |
14 v v v v | v 3/ v v v v |
16 v v v v | v 34 v v v v
16 v v v v | v 33 v v v v
17 v Y] v Y] | v 32 v v v) v |
18 v Y] v Y] | ) k] v v v v |
19 v Y] v Y] | ") 30 v v v v |
20 v v v v | v 29 v v v v |
21 v v v v | v 28 v v v v |
22 v v v v | v 27 v v v v |
23 v v v v | v 26 v v v v
24 v v v v | v ELY v v v

16

ClL| ||| €L L || ||| L|L|C|C| || L)L

PIN ¥CC VPP GND 10 SHORT
J1 W v W v | v
J2 Y] v Y] v | W
J3 Y] - Y] v | ") |
Ja Y] - Y] v | ") b
Ja v - v v | v [
J6 v - W v | v [
J7I v - W v | v i
Jg v - v v | v i
[
1 i 3 (
POW([A.8Y-5.5V]: 4.93 - - I
10 3.3v: 3.29 - -
VCC 3.3v: 3.30 - -
YPP 12v:  11.73 - -
V¥CC Imax PROT: - -
¥PP Imax PROT: v - -
Diagniosis Result:
Normal

CHECK | EXIT



http://www.xgecu.com/

Guia del usuario del software Xgpro - www. XGECU.com

PEEEREflash firmware

Reflash del firmware del hardware del programador. La aplicacién se actualiza a una nueva version.
Si el programa en FLASH necesita ser actualizado y reflashed, la aplicacion le pedira un reflash de firmware. Si no es necesaria

una actualizacion, la funcion de reflash se desactiva.

Xgpro Programmer X

Please reflash firmware. Select: < main menu> --<tools> --<Reflash
firmware>

Haga clic en <Herramientas-Reflash firmware> para abrir el siguiente cuadro de dialogo:

"Reflash Firmware X

Attention: Please carry on this upgrade operation on the
computer reliably, and guaranteed that computer's power supply,
and closes all other application software. In the hardware
upgrade process , If the computer to halt or the system power
failure restarts that possibly damages the programmer.

APP Version: V10.75
Hardware Type: TL866II-Plus
Current Firmware V04.2.123

Click <Reflash> to upgrade...

Reflash | Cancel

Pulse el boton <Reflash> para comenzar, el tiempo total de reflash es de unos 15 segundos. Haga clic en <Cancelar> para salir de
la reflash.

Nota:
1. Por favor, no utilice un concentrador USB externo cuando reflashee. Por favor, conecte directamente el programador al
puerto USB de su ordenador. El uso de un concentrador externo puede no permitir la actualizacion de reinicio.

2. Cierra otros programas y asegurate de que la alimentacion del ordenador es fiable.

17
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4.7 Editar buffer

El software programador puede modificar el contenido del buffer, las funciones comunes son las siguientes:

Definir bloque

Bloque de relleno

Copia

Bloguear Guardar como
Borrar bufer

Encuentre

Buscar siguiente
GOTO direccion

4.7.1 Definir blogue

Hay dos formas de definir bloque:

La primera forma es: Pulse el botén izquierdo del ratén en la memoria intermedia, mueva el raton para seleccionar un dato y, a

continuacion, pulse el botén derecho del raton, aparecera el siguiente mend como se indica a continuacion:
Address [0 1]2]3]/4[5]6]7[8|9]|AlB|c|D|E|F|Asci [

J000-0000
J000-0010
J000-0020
J000-0030
J000-0040
J000-0050
J000-0060

J000-0080
J000-0090
J000-00R0
J000-00BO
Je0e-00CO
J000-00D0
J000-00E0
J000-00F0

Jo00-0110
J000-0120

J000-0130

J000-0140

J000-0070:

J000-0100:

oA
oF
4A
84
42
57
EE
00
o1
00
FE
FE
FE
FE
FE
FE
FE
00
00
00
00

00
00
00
00
00
00
01

00
00

00
00
00
00
00
00

00
00

00
00
00
00
00
00

00
00

EE
05
9C
57
57
oD
03

00
00

o1
00
03
00
00
00
00

00
00

e
00
00
00
00
00
00

00
00

00
00
00
00
00
00
00

00
00

DE
3C
09
58
58
oD

00
00

03
00
00
00
00
00

00
00

00
00
00
00
00
00

00
00

00
00
00
00
00
00

00
00

D8
22
09
00
1B
84

00
00

00
01
00
00
00

mM M M M M MM W O O

00
00
00
00
00

00 00

00 00

00 00 7

00 00 u...X

Blea & . R

00 00
Copy
Paste
Block Save As(S)
Define Block
Fill Block(F)
Clear current buffer(C)
Clear all buffer(A)
Find
Find Next
Goto(G)

00 00
00 00
00 00
00 00
00 00

Ctrl+C
Ctrl+V

txt
Ctrl+B

Ctrl+F
F3
Ctrl+G

A

La segunda forma es: en el menu principal, haga clic en el boton [Archivo] para seleccionar [Definir bloque], o pulse directamente

la tecla de acceso directo "CTRL + B" para abrir el siguiente cuadro de dialogo, escriba la direccion de inicio y la direccion final, y

pulse OK para completar la "Definicion de bloque".

.Block define

Las operaciones de bloque posteriores pueden realizarse en los bloques

Start Addr: |8
End Addr: |0

x|

Cancel

de datos definidos. Copiar bloque, Rellenar bloque, Guardar bloque como
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4.7.2 Bloque de relleno
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"Rellenar bloque" es reemplazar todos los datos de una direccién continua en el buffer de cédigo del programa por un valor fijo.

Haga clic con el boton derecho del ratén para abrir el [men( del botén derecho] y seleccione [Rellenar bloque], aparecera el

Fill block

I Region

@ FLASH I A

Stard_Addr: 0x ‘00000059

End Addr: 0x |0000007F

I Value(HEX): IF

B
C

X

Format
@ BYTE ( WORD ( Tri byte

" DWORD Randoml

Buffer Region, el valor por defecto es el buffer mostrado en la ventana actual.

ok |

Cancel

D

B. Ladireccién de inicio y la direccion final del blogue a rellenar. El valor por defecto es desde el inicio hasta el final del

bloque de datos definido si se define un bloque. Si no hay bloque definido, es la regién completa del bifer actual.

C. Valor de relleno, el maximo permitido es de 4 bytes. Si el formato de relleno es aleatorio, el valor es irrelevante.

D. Formato de llenado, formato por defecto: Si el chip esta programado en modo de 8 bits, el formato por defecto es

de un byte. Si el chip est4 programado por el modo de 16 bits, es el modo de doble byte, puede cambiar el

formato de llenado que desee.

4.7.3 Copia

Una vez definido el bloque, haga clic con el botén derecho del raton para abrir el [menu del botén derecho] y seleccione [Copiar];

a continuacion, el contenido del bloque se copiara en el portapapeles de WINDOWS. También puede pulsar directamente la tecla

de acceso directo "CTRL+C" para finalizar la copia.

Copie los datos del area A al area B como se indica a continuacion:

| ®Emd | o[ 1 | e]s[wls[s]7v[e[oa]aleiciolag]rlwsm

PREEGD: FF FF FF FF . FF . FF . FF FF.FF FF| FF, FF FF FF FF FF ...ov.icuicucoan.
p@aEia: BC 16 Ah E& BE DR T TC FB 0 ME D& AD 20 ED BF o Y T |
wanaya: BY OB FS 3@ FO a4 Kb 53 59 03 CE M9 BF D) BT TA .. .6 HEG...._.%
aARaia: DR B DB OCH O AF B4 YT WG @A 08 BB B3 A3 GE A OB -, . .7 wEs. . L.=
apnasn: | BA 29 %1 9% oL D1 B AR 31 4 O BE OC AT RE . (R( . 11a BL
aoAgso: (5B 187WD9 98 ¥ 12 FF 59 BS FFFF ) FF FF FF FF FF [...p.w¥...
maERan:  FF | FF FF=%F FF| FF FF FF_ FF FF FF FE. FF FF FF FF ..ocoicieanooon.
BRae7d:  FE FF FF (", "FF FF FF FF:FF FF FF /oF FFOFF FF Looooioiioin.ns.
GEaBR0: | FF FF FF W FF FF FF FF FF FF FF '\ FF FF FF FF .. oouvniauonn..
PHHEOH: | FF EE EF EF FF FF FF Ff EF FF FEFE FF FF FF FE oo oo,
veneAt: | FF FF FF FF FF| BC 16 A% EG BE U6 I8 TG FH PE MB|........... t].+H
ppAoia: [ D6 AY 26 SDBF DV DB FS 3@ FU A1 AR 53 51 %3 CE 1 i . M50
OROOCO: | B BF DY B7 7R DA B3 DB COUF BE F7 WS A O% BE|....z.... T.wEw
GOREDD: | B3 K3 CL DA @D BA PR 23 51 05 CC D1 BO A0 31 &1 C.oe. (HD....04a
ORERCT: | BC 8A OC NP WG SB 18 09 9B 7@ 12 77 59 BS[ FF FF ... BL[...p.u¥
WAMAFGe:  FF FF FF FF FF, FF FF FF FF FF FF I FF FF FF FF FF ... iimnnn.

Nota: Para mejorar la velocidad de pegado, el formato de datos del portapapeles es un formato binario especial para este

programador. Por lo tanto, otras aplicaciones WINDOW no pueden utilizar directamente los datos copiados al portapapeles por

este programa. Si desea copiar el bloque de datos a otras aplicaciones, utilice la funcion [Guardar bloque como] archivo TXT.

Bloquear Guardar como

Puede dar salida al bloque de datos definido como un archivo de texto TXT, que resulta cémodo para los disefiadores a la hora de

20


http://www.xgecu.com/

Guia del usuario del software Xgpro - www. XGECU.com
PpRSYIABBPIIEI formato de texto se ordena automaticamente en 16 u 8 bits. Método de funcionamiento: Tras definir el bloque, haga

clic con el botén derecho del ratén para abrir el [menu del botén derecho] y seleccione [Guardar bloque como].

4.7.4 Borrar bufer
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Borrar bufer actual: borra el bufer mostrado en la ventana actual de la aplicacion. Borrar

todos los buferes: borra todos los buferes del chip con los valores por defecto.

Buscar, buscar a continuacion

Funcién: Encuentra la cadena HEX o ASCII en el buffer actual.

Funcionamiento: Pulse la tecla de acceso directo "CTRL+F" 0 haga clic en [Buscar] en el menu del botén derecho del ratén,
aparecera el siguiente cuadro de didlogo:

'Find X

FIND: Find next |

Format Cancel ‘

(¢ HEX " ASCII

Escriba el valor HEX o la cadena ASCII que desee encontrar y, por Ultimo, pulse el botén "Buscar" del cuadro de dialogo. Cuando
haya un dato hexadecimal o cadena coincidente en el bifer de cédigo de programa, el cursor se situara en la direccién del primer
contenido coincidente y pulse F3 para continuar buscando el siguiente hasta que el bifer esté completamente buscado.

4.7.5 Ir adireccion

Funcion: Desplaza el cursor a la direccion especificada en la memoria intermedia actual.
Funcionamiento: Pulse la tecla de acceso directo "CTRL+G", o pulse el botén derecho del ratén para abrir el menua y seleccione
[Ir a], a continuacién aparecera el siguiente cuadro de dialogo:

lGoto >

Goto Address 0x: m

OK Cancel

Escriba la direccion, pulse el botén OK y el cursor se desplazara a la direccion.

4.8 Opciones

Las opciones de programacion se muestran a continuacion. Puede
configurar las opciones Utilizar la configuracion predeterminada para la

produccién en masa, no es necesario modificarla.

Options IC Config Informaton
Pin Detect Check ID I¥ | UTT-Protect pefore
Erase before [] protect after progt

Verify after [ Auto SN_N
Skip Blank Addr.Rz® ALLC Sec

L1 Blank Check  oJno000c ->0003FF
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Antes de funcionar, el software comprueba automaticamente si las patillas del chip estan en buen contacto. En la mayoria de los

casos puede evitar errores de programacion o lectura causados por un mal contacto de los pines.

Caso especial de mal contacto de la clavija
EDé&hione oo tainsion sleesidn i pines palgde dalioin dLipde iRsRey piic@ennesaietanisoasieaneion cRRriectncpatBRE (S se
asfgpid]e guie aleconiacionist pinle LB acTR sisSRA8R0. FD 2B Ieelizd adivg posidriertttalespi) aoteadle L4 bies;ibiueden
producirse errores durante la programacion. Por lo tanto, en el caso de los chips antiguos, las patillas deben manipularse con
4c8dBdBorrar antes (programacion)

Borrar todo el contenido del chip antes de programar

Algunos chips no tienen funcion de borrado, esta opcion estara desactivada, por ejemplo: la mayoria de los chips 27Cxxx son
OTP ROM de un solo uso o UVROM. Estos chips no son borrables o no tienen la funcién de borrado eléctrico.

Para los chips serie 24, serie 25, EEPROM serie 93, esta funcién también se desactiva cuando no hay un comando especial
de borrado. Esto significa que estos chips no necesitan ser borrados y pueden ser reescritos directamente. (Si debe borrar los
datos del chip, puede escribir OXFF en toda la memoria del chip)

4.8.3 Verificar después (programacion)

4.8.4 Saltar en blanco

La operacion de escritura se omitird para los bloques de datos FF, lo que puede mejorar enormemente la eficiencia de la

programacion. Si se activa esta opcion, también se omitira la operacién de verificacion.

4.8.5 Comprobar ID

Muchos chips tienen una marca de identificacion interna, cuyo contenido suele estar compuesto por dos 0 mas bytes:
generalmente, el primer byte es el ID de fabricacion, seguido del tipo de chip o la capacidad del chip. Diferentes chips tienen
diferentes IDs, esta opcion puede evitar que se pongan chips incorrectos. Esta opcion sirve para comprobar el ID del chip antes

de leer o escribir. Si es correcto, continde; si es incorrecto, deténgase. Esta funcién es opcional. La opcion esta activada por

defactdos chips del mismo tipo, tienen diferentes fabricantes, pero pueden ser programados de la misma manera. Por lo tanto,
para los chips que no estén en la lista de soporte, puede seleccionar otros fabricantes de chips de modelo similar con la misma

capacidad de

programacion. Como el ID es diferente, antes de programar, desmarque esta opcion [Comprobar ID]).

4.8.6 Direcciones
Puede establecer el rango de direcciones del chip de programacion, que puede mejorar la eficiencia cuando la producciéon en masa.

4.8.7 Cheque en blanco (antes de la programacion)
Excepto para la UVROM de la serie 27, generalmente no es necesario marcar esta opcion.

4.8.8 Auto SN_N

Consulte la seccion 4.10.7 Configuracion del nimero de serie

4.9 Seleccione IC
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F@?{J'{:ﬁ@@h el botén <Select IC> en la esquina superior izquierda de la interfaz del software.

~ - ] - = Erase _
@ w0 Bsvr | D By B Blercer | +o v [ [ 2won
Select IC - 1 ~IC Information{No Project opened) -
ChipType: MCU/MPU  ChkSum: 0x0041 BEOD
| smesuicn 00r, | B o ousomres 15584 oyes ) + om0
Select Device -
: click select IC button
| Search Device ~Mamfactory —Device
I ‘ ATMEGAI6A ATHEGA16A BDIP40
| — | ATHMEGA16A4 @TQFP44
~Type ATMEGA16A BQFN44
ATMEGA1644 RBDIP40
& ALL ATMEGA1644 (@TQFP44
" ROM/FLASH. ATHMEGA164A [@QFN44
¢ MCUMPU Manfactory ATMEGA164PA @DIP40 ¥ IC model
- ATMEGA164FPA BTQFP44
ELDICALICETD) ATMEGA164PL BQFN44
" SRAMMVRAM ATMEGA1654 QTQFP64
 NAND ! ATMEGA165PL BTQFP64
- EMACENMCD N\ ATMEGA1684 @DIP28
\ ATHEGA1684 BTQFP32
" VGA/MHDMI ) ATHMEGA168A4 BMLF32
ATMEGA168PA BDIP28
| AT TQFP32
enter IC name HOTSBHLF o™
ATHMEGA1694  Q@TQFP64
ATMEGA169PL [TQFP64
ATMEL
Atmel Corporation IC Total: 26022
Select I Cancel |

A la hora de seleccionar, el encapsulado del chip debe ser el correcto. A veces, diferentes paquetes de chips tienen diferentes

definiciones de pines. Para el mismo tipo de Cl, (ningln paquete es chips de paquete DIP.)

si el paquete especifico no aparece en la lista, basta con consultar la hoja de datos del Cl y conectar directamente los pines

correspondientes para programarlo.

4.10Funcién de funcionamiento del programador

4101 Leer

Leer significa leer los datos del chip en el buffer. La ventana de lectura puede ser diferente segiin el modelo de chip. Por ejemplo,

para el chip ATMEGA16L, haga clic en el boton [Leer] de la barra de herramientas y aparecera el siguiente cuadro de dialogo:

4 ‘
o ﬁﬁcrmcx EQLANK @‘J‘EMFY ‘1\ +

T ED inmn} R

] Chip Read APP Version: 10.75
-

] Read Rangs—| ATMEGAT6A
1 | ™ EEpROM

IV Config

[V LOCK Bit

|v FLASH P Vila e End 4.

—Location in Socket -

‘ Read successful !

Save Log

Pins Detected Passed!

ID: 0x 1E 94 03 ...... OK!

Reading FLASH ... Succeeded. Time : 157ms
Reading EEPROM ...Succeeded. Time : Oms
Reading Config ...Succeeded. Time : 16ms

Read Lock bits ............ Elapsed time: 15ms
Read Finished!
l 7 = |
K
Read | BACK |

ZIF48

En primer lugar, configure el [Rango de Lectura], que incluye [FLASH] [EEPROM] [Config.] [LOCK Bit]. realice la operacion de

lectura en todo el chip. Haga clic en el botén [Leer] para empezar a leer los datos del chip, nota: si el chip esta encriptado, los
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25


http://www.xgecu.com/

Guia del usuario del software Xgpro - www. XGECU.com

E—pr%-ﬁg!t\%%EGA [LOCK Bit bytes] en config, los datos son legibles tanto si estan encriptados como si no). Después de la lectura,
el tiempo de lectura de los buferes individuales se muestra en el cuadro de lista de informacion.

Nota: por lo general, la operacion de lectura no informara de ningun error. Si desea verificar si los datos leidos son correctos,
puede utilizar la funcién [Verificar]. Consulte las instrucciones de verificacion para obtener mas detalles. El valor de ID del chip se
comprobara por defecto antes de la operacién.

4.10.2 Programa

Cargar el archivo de datos para programar el chip

Haga clic en el boton [PROG.] de la barra de herramientas y aparecera el cuadro de dialogo del programa de chip que se muestra a
continuacion:

Tome W29C020 como ejemplo, la
programacién normal se muestra a

Chip Program  APP Version: 10.75

Program Range w29co20 Location in Socket
FLASH 00000000 0003FFFF

§

Programming ...Succeeded Save Log

Fins Detected Pazzed!

ID: 0x DA 45 OK!

Erase ...Succesded. Time: 0203 3

Protection Disable......OK!

Programiming FLASH . Succesded. Time : 187ms
Verifing FLASH .. Succeeded. Time : 47ms
Programiming ... Succeeded

RRUAAUAHARENANAD
gapuaanoanarannt

i
il

ZIF40

Program BACK

continuacion:

® Parala mayoria de los chips, el programador verificara automaticamente durante el proceso de programacion. Se
detendra inmediatamente si se encuentra un error.

®  Sila opcion [Auto SN_N] esta marcada, el nimero de chip en el buffer se incrementara automaticamente de
acuerdo con la configuraciéon después de la programacion.

® Para asegurarse de que los datos de programacion son correctos, es aconsejable marcar la opcion [Verificar después].

4.10.3 Borrar

Para el chip borrable eléctricamente, haga clic en el botén [Borrar] de la barra de herramientas para abrir el siguiente cuadro de
didlogo:
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TLCCAITIL occll

Chip Erase APP Version: 10.75

Erase Range Location in Socket
W29C020

i

Erase ...Succeeded Save Log

Fins Detected Passed!

D 0 DA 45 . OK]

Erase ..Succesded. Time: 02038
Erase ..Succesded

ROUAUARERRAAAUAH
garaanneananannn

Il
IOl

ZIF40

Frase BACK ‘

La opcién [Comprobar ID] estd marcada por defecto. En algunos microcontroladores, algunos chips estan encriptados y el ID no

se puede leer. En ese caso, por favor desmarque la opcién [Check ID], de lo contrario se mostrara ID Error. Haga clic en el botdn
[Erase] en el cuadro de dialogo, después de que el borrado haya tenido éxito, se mostrara el tiempo de borrado.

4.10.4 Cheque en blanco

Haga clic en el boton [Comprobar espacio en blanco] del cuadro de dialogo para iniciar la operacion de comprobacion de espacio
en blanco. Cuando finaliza, se muestra el tiempo transcurrido. Puede seleccionar la region del chip antes de la comprobacién, por
defecto es toda la region. Si se detecta que el chip no esta vacio durante la comprobacion de espacio en blanco, se detendra la

operacion y se mostraran la direccién y el valor almacenado del area no vacia.

4.10.5 Verifique

Puede seleccionar la region del chip antes de verificar, por defecto es toda la region. Haga clic en el botén [Verificar] del
cuadro de dialogo para iniciar la operacion. Si todos los datos coinciden, se mostrara el tiempo transcurrido una vez
finalizada la verificacion.

Si los datos del chip son diferentes durante la verificacion, aparecera el siguiente cuadro de didlogo:

Verify...

’ Memory Area: CODE MEMORY

(B Address: 0x 0000 0000
k .-' Buffer Value: 0x FF
ajins ;

Chip Value: 0x 00

Continue Verify to All ‘ Cancel

Haga clic en [Continuar]: Aparecera de nuevo el mismo cuadro de didlogo si sigue habiendo diferencias.

Haga clic en [Verificar todo]: Se comparara todo el contenido del chip, y aparecera un aviso si se encuentran diferencias durante el
proceso de comparacién, hasta que finalice. Preguntara cuantas diferencias hay y mostrara las diferentes celdas en rojo en el
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boferl@&eHpto NAND), como se muestra a continuacion:
Haga clic en [ATRAS]: Saldra directamente sin la verificacion posterior.
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TER/TI QRAII

Address [0[1]2]3]4[5]6]7[8]9[al[B]c[D|E|F[aAscH |

R R R AR R R AR R AT R AR AR

7000-0000: FF FF FF FF FF FF

7000-0010: FF FF FF FF FF FF

Jooe-0020: FF FF FF FF FF FF

000-0030: FF FF FF FF FF FF

000-0046: FF FF FF FF FF FF

9000-0050: FF FF FF FF FF FF

7000-0060: FF FF FF FF FF FF

Jooe-0070: FF FF FF FF FF FF

000-0080: FF FF FF FF FF FF

000-0090: FF FF FF FF FF FF

9000-00A0: FF FF FF FF FF FF

7000-00E0: FF FF FF FF FF FF

Jjooe-eoce: FF FF FF FF FF FF

000-0000: FF FF FF FF FF FF

000-00EQ: FF FF FF FF FF FF

000-00F0: FF FF FF FF FF FF

000-0100: FF FF FF FF FF FF

2000-0110: FF FF FF FF FF FF

3000-0120: FF FF FF FF FF FF

000-0130: FF FF FF FF FF FF

4.10.6 IC Config.

FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF

FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF

FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF

FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF

FF FF FF FF

FF FF FF FF

FFIas : :
Chip Verify APP Version: 10.75
FF FF FF

FF FF

Verify Range
FLASH

FF FF FF FF FF

FF FF FF FF FF

FF FF FF FF FF

FF FF FF FF FF

FF FF FF FF FF

Verify Result(differencequantity):

FF FF FF FF FF

FF FF FF FF FF

Ww29c022

20

Save Log

Pins Detected Passed!
ID: Ox DA 45 ... .OK]
“erifing FLASH .. Succeeded. Time : 4578ms

FF FF FF FF FF

FF FF FF FF FF

FF FF FF FF FF

FF FF FF FF FF

FF FF FF FF FF

FF FF FF FF FF

FF FF FF FF FF

FF FF FF FF FF

FF FF FF FF FF

FF FF FF FF FF

BACK

Haga clic en el boton [Config.], la interfaz es la siguiente (seleccione el modelo de IC: PIC18F4555):

53] Xgpro v10.75

File(F) Select IC(S) Project(P) Device(D) Tools(V) Help(H) Language(lL)

Fwo @oe O, W 0 & (xE) + [ (moc) 1 Tuox o
Select IC IC Information(No Project opened)
ChipType: MCU/MPU  ChkSum: 0x0060 9F00
ACHRRRI Y ICSize:  Ox6000 Bytes 24576 Bytes ) + 0x100 Bytes

Set Interface
@ ZFsocket  C ICSP port m] Vec current Imax: IPeRUE ~] @

BIT7 BITG BITS BIT4 BIT3 BIT2 BIT1 BITO S

W1 USERIV V| CPUDIV W1 CPUBIVIV | PLLDTV V[ PLLDIV M | PLLDTV ity
| 1856 W Fomn W 70scs | | Fosca IV Fosci | | Fosco A
BORVL | | BORVO | | BOREN1| | BORENO| | /PWRTE Der

W VREGENT |
(N}

: ||| mcure
0x300006: || | /DEEVG V| XINST M| ICPRT

Tcen 11 Icpp

0%300008:
0x30000C:
0%30000D:

| [ueTo || | uRTE | | wRTC

| | zaten

¥, BRIHVEFRINRHIEIZN 0"

Options

I¥) Pin Detect
] Erase before
V] Verify after [] Auto SN_N

[¥] Skip Blank  Addr.R:® ALLC Sec
[ Blank Check  0y50000¢ ->i00005F

] Check ID

— FLasH)_£epROL|_Confo)l Device 1

M| LeTios| | praozs| | o
|

UnTPSS | | WDTPS2]| | UnTPS1| | WDTPSO| | WDTEN

(N

1 |cpz

(N

| | EsTR2

1 Icps 1 |cpo
I | wkT1 1 | wRTO

| | zeve1 | | esTRO

IC Config Informaton
NFLG: (Ux300000-0x3000(

00 05 1F 1F 00 83 85
00 OF CO OF EO OF 40
Note:Checked = 0

USERID: | Fresreesrresrrey

PrC10F44ss
Memory 31

BDIP40

0x00006000

:24
1 Programuer Connected.
BB R AR AR EA SRR

whEEE

Location in Socket

ZIF40

El valor de la informacién de configuracion en el circulo rojo corresponde a la interfaz de configuracién: haga clic en la interfaz
de configuracion, el valor de la informacién de configuracién cambiara automaticamente. La informacién de configuracion varia
de un chip a otro, asi que por favor revise la hoja de datos del chip en primer lugar, y configurar IC correctamente de acuerdo a

sus necesidades especificas.IC config, necesidad de entender el papel de cada bit en la interfaz de configuracion.

bits de configuracién
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BN mero de serie

La funcién de ajuste del nUmero de chip es afiadir automaticamente un nimero a una determinada area de memoria del chip
durante la programacion, que puede programar facilmente el chip en la fabrica. Puede afadir tiempo o nimeros de serie Unicos y

asi sucesivamente, también puede utilizar una variedad de algoritmos de numeracién. Haga clic en <Dispositivo>--<Numero de

Set Auto Serials X

Autolie. mode SR G ot [

(e Default INC. st | 18100073

(™ Time Mode Ine.Step(10): 1

CODE Ine Format

(" Radom (@ HEX ( 4SCH | (@ HEX {  DEC

(" User Define [ 1o from igh asdress
Region

(@ FLASH

~

~

Record: ﬂ

e Note: Save Serials to end of this file

Enable Auto.SN Test | Save | Cancel ‘

En primer lugar, seleccione el algoritmo de numeracién automatica, hay cuatro modos en el cuadro de diadlogo. A continuacion,
introduzca cada modo por separado como se indica a continuacion:

4.10.7.1 INC. por defecto (Algoritmo incremental por defecto)

La interfaz de configuracion de este algoritmo se muestra arriba. La funcién de este algoritmo es poner un nimero de longitud
establecida en el lugar donde el area de almacenamiento establecido de la direccién de inicio, y el nimero aumenta de acuerdo a
la longitud de paso a la vez. Después de ajustar los parametros, puede pulsar el boton <Test> para probar y ver la regla de
cambio bajo varios ajustes de parametros.

El valor inicial y la longitud de paso del numero pueden ajustarse en el cuadro de diélogo.

Después de configurar los parametros y probarlos bien, configure el archivo de registro. Si esta vacio, el archivo de registro no es
valido y los datos no se grabaran en el archivo al programar. Si el archivo de registro esta configurado, el nimero que configure se
afiadira al final del archivo de registro después de cada programacion.

Por ultimo, marque la opcién <Activar Auto.SN> y pulse el botdn <Guardar>.

4.10.7.2 Modo Tiempo (algoritmo)

La interfaz del cuadro de dialogo Modo de tiempo es la
siguiente: en 0x2000, se introduce un dato de tiempo
en
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*Set Auto Serials X
AutoInc. mode Operations
o(arll)ﬂunr:ux 2000 M Length: | 16
(" Default INC. el |
(e Time Mode N e St10y]
P (@ ¥YYY-MM-DD 0000
] (— Radom (" TYTY-MM-DD +5 hytes INC
(_\ F¥YYY-MM-DD 00:00+8 bytes INC.
f (" User Define (" YYYY-MM-DD 00:00+16 bytes Radom
F
Region
(¢ FLASH
e
F
e Record: ﬂ
f « Note: Save Serials to end of thig file

i

Enable Auto.SN Test Save Cancel
Existen cuatro tipos de formatos de codificacion horaria, que son los siguientes:
(1) Fecha + horalLongitud total del niUmero: 16bytes

La fecha y la hora se afiaden en el lugar especificado durante la programacion, la longitud total es de 16bytes.
(2) Fecha + 5 bytes de incremento Longitud totaldel

nuamero: 16 bytes La parte de incremento puede establecer
el valor inicial y la longitud del paso.
(3) Fecha + hora + 8 bytes de incremento Longitud totaldel nimero:
24 bytes La parte de incremento puede establecer el valor inicial
y la longitud del paso.
(4) Fecha + hora + 16 bytes de numeracién aleatoriaLongitud total de la numeracion: 32 bytes
16 bytes son bytes generados aleatoriamente, que pueden generar un nimero de serie Unico de producto. Para ello, el fichero de
registro debe estar configurado de forma que el codigo generado quede registrado en el fichero. De lo contrario, no se sabra cual
es el nimero de producto.

Los siguientes pasos son los mismos que los anteriores <Algoritmo incremental por defecto>

4.10.7.3 Random (algoritmo de nUmeros aleatorios)

El algoritmo genera un nimero aleatorio de la longitud especificada, como se indica a continuacion: 16 bytes de datos aleatorios

se colocan en la direcciéon de inicio 0x2000

Set Auto Serials X

AutoIne. mode Operations
(" Default INC. StartAddeDx | 00002000 SHLength | 16
(" Time Mode
CODE
(e Radom (@ HEx  ( ascn

(" User Define

Region
(¢ FLASH
e

2 Record: ﬂ
@ Note: Save Serials to end of this file

Enable Auto.SN Test | Save | Cancel |

4.10.7.4 Algoritmo definido por el usuario

El algoritmo definido por el usuario es muy flexible, puede establecer cualquier algoritmo de numeracion, consulte el catdlogo para
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\Serialnumber\source_dll en el programa fuente VC++ para obtener instrucciones detalladas. La interfaz es la siguiente:
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Set Auto Serials X
AutoInc. mode Operations
PR .. {Serial,_Test] 6F4550 41l
(" Default INC. Hette:Copy the file to WSERIALNUMEER.
Alepsithim Description
(" Time Mode [DEVICE]
Yingomg TLAGAT DLL Test
Radom [eseviptiom] -
. PIC18F4 5508 5B ST
(& User Define el
original vabue.| 18100073
Region
C
«
e Record: [
C

Note: Save Serials to end of this file

Enable Auto.SN Test | Save | Cancel |

El método de cifrado de bytes de correccion RC para microcontroladores AVR se implementa completamente llamando a la
biblioteca dindmica DLL aqui.

... \TAMEGA_LED directorio contiene todos los programas fuente y métodos de prueba. Después de hacer el archivo DLL, s6lo
tiene que copiarlo en el directorio de aplicaciones de ... \Serialnumber subdirectorio. Al configurar, elija el archivo de algoritmo que
hizo en la lista de archivos de algoritmo de usuario. Los siguientes pasos son los mismos que para los otros algoritmos.
Notas importantes:

1) Una vez configurado el contenido anterior, el programador no afiadira automaticamente el numero que haya
configurado al chip durante la programacién. Si necesita afiadir automaticamente el nimero, debe marcar la opcién
[Auto SN_N] en la interfaz principal.

2) En la interfaz principal, la condicion para que pueda marcar la opcién [Auto SN_N] es que primero configure el
algoritmo de numeracién y marque la opcion [Activar Auto.SN] en el cuadro de didlogo Configurar seriales automaticos.

3) Después de marcar la opcion [Auto SN_N] en la interfaz principal, si restablece el algoritmo de numeracion, debera
volver a marcar la opcién [Auto SN_N] en la interfaz principal.

4) Si se cambia el modelo de Cl, debe restablecer el algoritmo de numeracion.

5) En el modo de ingenieria, el algoritmo se guarda en el archivo de proyecto. Puede abrir directamente el archivo de
proyecto y transferir automaticamente al algoritmo de numeracién automética. Por lo tanto, se utiliza generalmente en el modo

de proyecto para la producciéon en masa, es simple y conveniente.

4.11Programacion del ICSP

Para los chips que se pueden programar en serie dentro del circuito, el programador puede programar los chips en la placa de
destino a través de la interfaz Unica ICSP. Antes de programar, compruebe la opcién [ICSP port] en la interfaz principal, en este
momento la opcion [ICSP_VCC_Enable] estara disponible. La opcién [ICSP_VCC_Enable] esta marcada por defecto, lo que
significa que el programador proporciona alimentacion VCC a la placa de destino. Tenga en cuenta que la corriente maxima que
puede suministrar la fuente de alimentacién VCC del programador es de 120 mA. Si la placa de destino necesita una fuente de
alimentacion mayor, utilice la fuente de alimentacion de la propia placa de destino.

Si no necesita alimentacion desde el programador, puede desmarcar la opcion [ICSP_VCC_Enable]. En este caso, no habra

alimentacion VCC en los pines VCC durante la programacién. Se muestra a continuacion:
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File(F) Select IC(S) Project(P) Device(D) Tools(V) Help(H) Language(L)
& w0 @wr | Dy By By Wiy +um &= M 2o B, B
Select IC IC Information(No Project opened)
ChipType: EEPROM ChkSum: 0x3FCO 0000
W25Q32BV g DU
IC Size: 0x400000 Bytes ( 4194304 Bytes )
Set Interface
C ZIFsocket & ICSP port ICSP_VCC Enable Vee current Ima: P20 ¥] @ ©
Address [0[1[2[3[4]5[6[7[8[9/A[B[C[D|E|F|ASCI \ -{
JOO0O-0000: FF FE_FF_FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF - -::--: - """
yo00-0010- FF F <hip Read  APP Version: 10.75
9909-0020: FF F Reqd Range W25Q32BY Location in Socket
7000-0030: FF F FLASH  StatAdr ... EndAdr . — I
3000-0040: FF F STATUS REG
5000-0050: FF F
123456
000-0060: FF F . seK
’000-0070: FF F| [ 5 MISO (30P Cap.)
J000-0080: FF F Connect <ICSP> to target board,Click-<Read>-Button Save Log g gp?gl
e 2 vee
IBEO-0090: FF F| Must Connect a 30P Capacitor between Pin MISO and Gndl!
cthers: 4B HOLD Resetif a5 connecied fo VCC 1 1 1cSs
1000-00A0: FF F Connect a 30P Capacitor @Pin MISO
000-00B0: FF F
3000-00C0: FF F
5000-00D0: FF F
1000-00EQ: FF F
3000-00F0: FF F
5000-9100: FF F
3000-8110: FF F ]
3000-0120: FF F. o Lnfgelcs comection | [ Red, 1 mark |
3000-8130: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF "=oocoieeioeoe
3000-0140: FF_FF_FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF - - - - - v

A continuacion, las operaciones de Lectura, Borrado, Verificacion y Programacion funcionaran a través del puerto ICSP. Para el

TL866II, por favor no coloque el chip en el zécalo ZIF universal de 40PIN durante la operacién. El zécalo ZIF universal del T56 es

independiente del puerto ISP.

Haga clic en el boton [Leer] de la barra de herramientas y aparecera el siguiente cuadro de dialogo (Nota: el cuadro de dialogo

para leer, borrar, verificar y otras operaciones es el mismo que para escribir):

En la parte derecha, se muestra el esquema de cableado del puerto ICSP. Para obtener mas detalles, puede hacer clic en el botén
[Ver conexion ICSP].

F FFP FFr FPFr Fr rF rfr . rr rr . rr rr . rr rr . rr.rr

|Chip Read  APP Version: 10

| ICSP connection for W25Q32BV X

In-Circuit SerialProgramming connection
SPI FLASH%mF2 ¥3 2% =]

__________ v
= SCK Ve
MISO
— ?—‘ SO /RESET
OS|
l 5] wp
e 30P -I— JHOLD
- 1CS
. S0-8
i g8 J‘ S0-16
50-28
TSOP28
A 30P Capacitor can be connected at PIN MISO | CBGA
to improve ISP programming stability
XGecu gxa7 FOR 25 SPI Nor Flash

ICSP admite los siguientes chips:

1) Serie 24 Serie 25 Serie 93

2) ATMEL89S51, 52, AVR ATMEGA serie completa, Nota: En paralelo para programacion de alto voltaje, ISP
para programacion de bajo voltaje.

3) MICROCHIP PIC10Fxxx 12Fxxx 16Fxxx 18Fxxx serie completa.

4) SYNCMOS SM59Dxx SM59Rxx serie completa

5) SPI NAND, EMMC, VGA_HDMI
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4.12Pt6gramacion maltiple
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Eﬁ@%@'permite trabajar simultaneamente con 4 programadores en cada ordenador. Para la expansién USB, utilice un

concentrador USB de alta calidad con fuente de alimentacion. La interfaz de programacion multiple es la siguiente. La funcién de

numeracion automatica se puede utilizar normalmente en la programacién mdaltiple.

Multi. Prog. Please use HUB with Power 0
~Programming Option
FLASH
STATUS REG.
IC: W25Q32BV Interface: ICSF
Device 1 —— TL8B6II-Plus Device 3
I I
Device 2 Device 4
I
Prog. [ Z ] Prog. [ X ] | Prog. [ C ] | Prog. [ V ] |

Puede utilizar las teclas de acceso directo [Z] [X] [C] [V] para iniciar el programador correspondiente cuando realice una
programacion multiple.

4.13Pruebas de RAM

Después de seleccionar el modelo correspondiente de chip RAM, haga clic en el botdn [Dispositivo] - [Pruebas] de la barra de
herramientas, aparecerd el siguiente cuadro de dialogo. TL866II soporta, T56 no soporta pruebas de RAM temporalmente,

—Test Range—‘ 61512 ———— Location in Socket
FLASH Start Adr:  eeeeee- End Adr. aeeeeee-
Data Bus [ crease
Address Bus Unit

Plug IC into ZIF socket,Click-<Test-Button

ZIF40

Test | BACK

esperando la actualizacién posterior.

Existen cuatro métodos para comprobar la RAM. A través de estos cuatro métodos, basicamente se puede probar si la funcion de
36
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EPGEIMBERAM es normal. El programador general sélo puede leer y escribir la célula RAM y no puede probar si la RAM es buena o

mala.
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Eéﬁ@bﬁ%g si dos lineas de direccidn adyacentes estan cortocircuitadas, es imposible comprobar el problema simplemente

leyendo y escribiendo datos de la célula RAM. Por lo tanto, una sola forma de probar no es una prueba completa. Conecte el chip

y haga clic en el botén [Probando] para probar la RAM.

5. Programacion EMMC/EMCP

So6lo el T56 puede soportar EMMC EMCP, el TL866Il no puede soportar esta funcion.

eMMC (Embedded Multi Media Card) es una especificacion estandar para memorias integradas desarrollada por la MMC
Association, principalmente para productos como teléfonos mdviles o tabletas. Al integrar un controlador en el paquete, ofrecer
una interfaz estandar y gestionar la memoria flash, la eMMC permite a los fabricantes de teléfonos centrarse en otras partes del

desarrollo del producto y acortar el plazo de comercializacion.

EMCP es un dispositivo de memoria de nivel superior a EMMC, que combina EMMC y LPDDR en un solo paquete, lo que reduce
el volumen y el disefio para la conexion de circuitos.

EMMC/EMCP estan disponibles en varios paquetes BGA, en general:
BGA153/BGA169/BGA162/BGA221/BGA100/BGA254/BGA529 EIl programador T56 es compatible con todos ellos.

5.1 Memoria EMMC

La memoria flash EMMC puede tener hasta 8 areas de almacenamiento, denominadas
BOOT1/BOOT2/RPMB/GPP1/GPP2/GPP3/GPP4/USER. Entre ellas, GPP1-4 son particiones definidas por el usuario, que no
vienen configuradas de fabrica.

® BOOT1/BOOT? se utiliza generalmente como area de arranque del sistema y particion de copia de seguridad de los datos
de arranque.

® RPMB es una particion de almacenamiento especial, los datos se pueden leer siempre, pero la escritura requiere una
clave de autenticacion de 32 bytes. Debe escribirse a través de un complejo algoritmo de autenticacion
HMAC_SHA256, para evitar que el software de hacking modifique ilegalmente los datos.
GPP1-4 son particiones hardware definibles por el usuario, que se utilizan del mismo modo que la particion USER
Particion USER, la mayor particion de datos de usuario
Proteccién contra escritura de particiones, las particiones GPP1-4 y USER pueden ser protegidas contra escritura
en grupos, y los modos de proteccidn contra escritura son proteccidn temporal contra escritura, proteccion

permanente contra escritura y proteccion contra escritura al encendido. Después de establecer la proteccion de
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TS6/TL866#scritura permanente, el grupo WPG protegido no se puede borrar o modificar los datos de forma permanente.

®  Funcion de proteccion por contrasefia EMMC, si se establece la contrasefia, la contrasefia debe ser desbloqueado antes
de acceder al USUARIO
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T56/Tl-gsayona, de lo contrario no podra acceder.

® ECSD y CSD son registros de configuracién. Los distintos parametros configurables de EMMC se establecen en
[Device config ]. Gran parte de los registros en ECSD y CSD son registros de sélo lectura.

® CID es la marca de identificacion del chip en la fabrica, que sélo se puede leer y no se puede modificar.

5.2 Funcién EMMC soportada por el T56
5.2.1 Andélisis del chip original

Esta funcion le permite obtener una vision completa del chip original y realizar las operaciones de la
forma que desee. Se analiza el contenido del chip original y se muestran los siguientes resultados:

Mostrar informacion sobre el fabricante del chip y su ciclo de vida

Muestra visualmente el uso de hasta 8 particiones del chip

Cada particion Muestra si esté protegida contra escritura, es legible, regrabable o borrable.

Muestra si todo el chip esta temporalmente protegido contra escritura o permanentemente protegido contra escritura.
Mostrar si el chip esta protegido por contrasefia 0 no

Muestra si el chip utiliza la clave de autenticacion de 32 bits escrita en el RPMB.

Visualizar otros pardmetros importantes del ECSD CSD CID

5.2.2 Funcidn de lectura/programacion
Todas las funciones se pueden realizar con una sola tecla

Leer CID/CSD/ECSD.

Borrar la proteccién temporal contra escritura antes de programar
Borrar el grupo temporal de proteccion contra escritura antes de programar
Borrar chip antes de programar

Comprobacion en blanco antes de la programacion

Clave de autenticacion de 32 bits del programa

Comprobar la contrasefia del chip

Nueva particion del chip (partition Config)

Lectura y escritura en BOOT1

Lectura y escritura en BOOT2

Lectura y escritura en RPMB

Lectura y escritura en GPP1

Lectura y escritura en GPP2

Lectura y escritura en GPP3

Lectura y escritura en GPP4

Lectura y escritura en datos de usuario (Usuario)

Configuracion del grupo temporal de proteccion contra escritura
Configuracion del grupo de proteccién contra escritura permanente
Configurar la contrasefia del chip (o restablecer la contrasefia)
Programa ECSD

Programa CSD

Verificacion automatica de todas las operaciones anteriores tras la programacion

5.2.3 Programacion en circuito ISP

®  Programacion en circuito ISP ultraestable con longitud de linea de hasta 40CM, frecuencia de trabajo 40MHZ, trabajo
fiable
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TO6/TL8GGIT  |Sp también puede utilizar el modo de 4 bits de ancho, la velocidad de operacién se increment6 a 4X mas rapido
® Consulte los detalles en la Seccion 5.9 Ejemplo de programacion en circuito ISP.

5.2.4 EMMC ONE-KEY-GHOST
Al leer EMMC, el proyecto one-key-ghost puede ser generado automaticamente para realizar la copia one-key del
contenido del chip original al nuevo chip. Ver detalles en la seccién 5.8 ejemplo one-key-ghost.

5.2.5 Otras funciones del EMMC

La frecuencia y la tensién de trabajo de la EMMC pueden ajustarse manualmente.

Los datos del area de usuario pueden leerse y escribirse en blogues y archivos mdltiples

Si existe una proteccion por contrasefia al borrar, realice un borrado forzado

La contrasefia puede ser una contrasefia normal o una contrasefia encriptada SHAL.

El valor de ECSD/CSD puede ser importado del fichero ECSD_CSD o fijado manualmente por el usuario.
El error CRC de los datos puede ignorarse durante la operacion de lectura

Verificacion automatica opcional una vez finalizada la operacion de lectura.

Hay diagramas de pines de alta definicion y diagramas de cableado ISP en la informacion del dispositivo. El pin
comprobar y localizar el pin BGA.

® EMMC tiene una visualizacion precisa de la velocidad en tiempo real durante las operaciones de lectura y escritura, y el
tiempo total final

5.3 Seleccion EMMC IC

5.3.1 El método habitual para seleccionar IC
Escriba el modelo de CI (por ejemplo, MTFCAGMVEA-1M), como se muestra a continuacion (es mejor seleccionar por este
método, AUTO puede no funcionar normalmente en algunos de los chips):

Select Device
Search Device Manufactory Device

MTFCAGMVEA-1M NICRON EMIC (1) NTFCAGMVEA-1N GBit BBGA1SI
MTFC4GMVEA-1M  4Bit BBGA1S3

MTFC4GMVEA-1N__1Bit @BGA1SS
Type MTFCAGMVEA-1M (ISP)_4Bit
NTFCAGMVER-1M_[ISP) 1Bit

(¢ ALL

(" ROM/FLASH/NVRAM
(" MCU/MPU

(" PLD/GAL/CPLD

(" SRAM/NVRAM

(" NAND

(" EMMC/EMCP

(" VGA/HDMI

A¥crom

i
I
I
|
I
|
I
|
I
I
|
I
|
I
|
I
I
|
I
|
f Micron Technology, Inc IC Total: 26022
|

Select Cancel

En general, hay 5 opciones para el mismo modelo de EMMC:
®  8hit significa que se utilizan 8 bits de ancho de bus de datos al programar, y funciona a la velocidad mas rapida.

®  4bit significa que se utilizan 4 bits de ancho de bus de datos al programar, esta disponible cuando el pin del chip D7:4
esté dafiado.

® 1hit significa que se utiliza un ancho de bus de datos de 1 bit cuando se programa, y se puede utilizar cuando el pin
D7:1 del chip esta dafiado, y es el mas lento.

® ISP_4Bit: Se utilizan 4 bits de ancho de bus de datos cuando se programa a través de ISP. En este momento, la
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TS6/TL866\kelocidad de programacion también es mas rapida a través de ISP.
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T‘E’6/-|-‘866I”5P_lBit: Se utiliza 1bit de ancho de bus de datos cuando se programa a través de ISP.

5.3.2 Seleccione AUTO_EMMC

Cuando el modelo de CI no se encuentra en la lista, puede escribir "AUTO EMMC" para seleccionar el paquete
correspondiente, como se indica a continuacion:

Select Device

Search Device Manufactory Device
AUTO EMMC L0TO XUTO ENHC (I3P)_1B_1.8Y (cecommend)
KUTO EMNHC (ISP)_1B_3.3V
AUTO ENHC (I3P)_45_1.
Type KUTO EMNHC (ISP)_4B_3.3V
AUTO ENHC_85_1.8V 8BGA100 |recommend)
KUTO ENHC_8H_3.3¥ BGALO00
(¢ ALL AUTO EMMC_45_1.5V BBGA100
KUTO ENHC_45_3.3¥ BGAL00
(" ROM/FLASH/NVRAM AUTO EMMC_1B_1.5V BBGA100
AUTO ENHC 15 3.3V EBGA100
(" MCU/MPU .
RUTO EMHC_BB_3.3V BBGALS3
(" PLD/GAL/CPLD AUTO ENHC_45_1.8V @BGA1S3
KUTO ENHC_45_3.3¥ BBGA1SE
" SRAM/NVRAM AUTO ENHC_15_1.8V @BGA1S3
KUTO ENHC_15_3.3V BBGA1SE
" NAND AUTO ENHC_85_1.8V BBGA16Z |recommend)
KUTO ENHC_85_3.3V BBGAl6Z
" EMMC/EMCP AUTO ENHC_45_1.8V @BGA16Z
KUTO ENHC_45_3.3V BBGAl6Z
(" VGAHDMI

KUTO EMNC
AUTO ENNC_1B_3.3V BEGAlEZ
AUTO EMMC_55_1.5V BBGA169 (reconmend)
AUTO EMNC_SB_3.3V BEGALES
AUTO EMMC_45_1.5V BBGA16S
AUTO ENNC_3B_3.3V BEGALES
AUTO EMMC_1B_1.5V BBGA16S
AUTO EMMC_1B_3.3V BEGALES
AUTO EMMC_55_1.5V BBGA221(reconmend)
AUTO ENNC_SB_3.3V BEGA22L
AUTO EMMC_45_1.5V BBGA221
AUTO ENNC_3B_3.3V BEGA22L
. AUTO EMMC_1B_1.5V BBGA221
X€Gecu ® AUTQ EMMC_1B_3.3V BBGA221

1.8V BBGLIGZ

y
I
|
|
|
|
|
|
|
l
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Automatic Identification IC Total: 26022
|

Select Cancel ‘

Si programa con adaptador, seleccione IC del encapsulado correspondiente, como BGA153:

Hay 6 opciones en BGA153, por lo general elegir la primera 8B_1.8V, que representa 8 bits de ancho de bus de datos
se utiliza, el voltaje 10 es de 1,8V.

Si programa en circuito via ISP, normalmente elija ISP_1B_1.8V (en general, el voltaje 10 de la placa base es de
1.8V). Si el voltaje 10 de la placa base es de 3,3V, elija ISP_1B_3,3V.

Si eliges 1.8V, no se puede programar normalmente en la placa base, puedes intentar cambiar a 3.3V para probar.

5.4 Opciones de funcionamiento de EMMC

5.4.1 Opciones de funcionamiento del programador

2.

Operation Options

Fead all and Save to ONE KEY GHOST project
Verify After Programming or Resad.

Select Clock |36 muz I
Select Power woltage |VCC=3.3V/VCCQ=1.8V - |

Fine adjust voltage [vcc + o.0v v | [vIo + o.ov -

D Ignore data bus CRC errors when reading

Skip of blank data when prograoing

® Leatodas las areas y guarde el proyecto one-key-ghost
mientras lee, analiza automaticamente el chip, lee todos los datos. Esta opcion ignorara la opcion siguiente (leer,
programar, borrar) en la parte de la seleccion, seleccionard autométicamente segun el contenido del chip. Después de
la lectura, en la carpeta de datos se generara automaticamente un archivo de proyecto EMMC_GHOST.MPJ. Si el
usuario desea clonar un chip, solo tiene que abrir este archivo de proyecto fantasma y programarlo directamente en el
nuevo chip.

®  Verificacion automatica tras la programacion o la lectura
después de leer o programar, los datos se verificaran automaticamente una vez.

® Reloj de seleccion EMMC
Seleccione la frecuencia de reloj, 36MHZ es por defecto, puede seleccionar 40MHZ o 50MHZ durante la produccion en

masa. Si la lectura de los datos es inestable, también puede reducir la frecuencia de reloj para la prueba. Maximo
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T56/TL866] el cciona el voltaje de alimentacion del IC, gran parte del chip funciona a VCC=3,3V/VCCQ=1,8V, con una estabilidad
extremadamente alta.

® Tensién de ajuste fino EMMC
Si la lectura es inestable, puede afinar la tension. Es posible conseguir un mejor efecto estable. Los usuarios pueden
hacer varias pruebas de ajuste fino de tensién.
® [gnorar errores CRC del bus de datos al leer
El error de verificacion CRC sera ignorado en la lectura, esta opcion no es recomendable.
® Omision de datos en blanco al programar
durante la verificacion o la programacion, los datos en blanco se omiten para aumentar la velocidad de programacion.

5.4.2 Opciones de lectura, programacion y borrado

2. Reading ~ Erasing / Programming Options
Unlock Temporary write protection ( Clear THP_WRITE_PROTECT bit |
Unprotect L1l Temporary groups
[[] epiE Authentication Rey{ 32 hytes ) Gperation
[] mopuc password before Operation
BOCT 1
BOOT 2
[ =ems

[[] Genera1 purpose Partition GPP1
[[] Generai Purpese Partition GPPZ
[] General Purpose Partition GPP3

[[] Generai Purpose Partition GPP4

User Area

[[] sec Temporary protece ror Slected Groups

[] sec permanent Protect For Slected Groups

[[] set Hew Passvord After Programming (Reset Password when Blank Input)
Extented CSD (ECSD) programming

[ csb programing

Seleccione el area del chip que desea leer o programar. Si un elemento no esta seleccionado, no se realizara ninguna operacion
para este elemento.

La opcion clave RPMB: al programar RPMB, la opcién [Operacion de clave de autenticacion RPMB] debe estar marcada y la clave
de autenticacion correcta de 32 bytes debe estar cargada en el menu archivo antes de la programacion. Una vez escrita la clave
de autenticacion, el chip utilizara esta clave de autenticacion de forma permanente y no podra reescribirse con una nueva clave de

autenticacion.
5.4.3 Borrar, opcion Cheque en blanco

3. Erase - Blank Check ~ Partition Selected

Erase Before Programming D Check Blank Before Programming

User Area ALL - |:| Uszer Area W
[] moot 1 [] mooT 1

[]moer 2 [] soot 2

D General Purpose Partition GPP1 D General Purpose Partition GPP1

D General Purpose Particion GPPZ |:| General Purpose Partition GPP2

D General Purpose Partition GPP3 D General Purpose Partition GPP3

D General Purpose Partition GPP4 |:| General Purpose Partition GPP4

Forced Erase when Locked

Las operaciones de borrado y comprobacion en blanco realizadas antes de la programacion, generalmente no necesitan ser
cambiadas, basta con utilizar la configuracién por defecto. Si el chip es nuevo mientras que la produccion en masa, el borrado

también puede ser desmarcado.

5.4.4 Configuraciéon delarutay el nombre del archivo
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4. File name -~ Path - Address Assigned

File Directory : Select Directory

D:\Egpro_T56%UserData’ EMNC Data

ECSD+CSD File : |ECSD_CSD.EIN J Analysys ECSD
BOOT1 File : |BOOT1.BIN J
BOOTZ File : |BQOT2_BIN J
RPMB File : |RPHB.EIN J
GPF1 File : |GFP1.EIN J
GPPZ File : |Gpp2_EIN J
GPF3 File : |GPP3.EIN J
GPP4 File : |GFP4.EIN J
User irea : (6‘ Single File Mode ,All User Ares
F Multiple Partition(iddress aligned by 64K)
Single User Aear File : |UEErDat,a_EIN J
Start Address End Address File Name Partition Size
71 [ oo oooo oooo [ oo ooiF FEFF [vserpart_1.BIN
1 | oo oozo oooo | 0o oozF FFFF [vserpart z.BIN
7] [ oo o100 oooo [ o0 o4FF FEFF [vserpart_3.BIN
| | oo oooo oooo | oo oooo oooo [vserpart 4.BIN
| | 0o oooo oooo | 0o oooo oooo [vserpart_s.BIN
] | o0 oooo oooo | o0 oooo oooo [rserpart_6.BIN
| | 0o oooo oooo | 0o oooo oooo [vserpart_7.BIN
| [ o0 oooo oooo [ o0 oooo oooo [rserpart_s.BIN
| | oo oooo oooo | oo oooo oooo [vserpart_2.BIN
| [ o0 oooo oooo [ o0 oooo oooo [vserpart_10.BIN
| | oo oooo oooo | oo oooo oooo [vserPart_11.BIN
—_

®  Seleccione la carpeta de datos
establezca una nueva carpeta antes de leer o programar, el nombre de la carpeta debe ser preferiblemente nombre del
dispositivo + modelo IC para su uso futuro, todos los datos leidos se almacenaran bajo esta carpeta. Incluyendo los
archivos de proyecto one-key-ghost generados automaticamente.
Por supuesto, el nombre de la carpeta se puede cambiar después de la lectura. Al programar, solo tiene que
seleccionar la carpeta de datos y asegurarse de que todos los archivos de datos se encuentran en esta carpeta.

® Nombre de archivo, leer generalmente no es necesario cambiar el nombre del archivo.
Si el desarrollo de nuevos productos, la produccién en masa, seleccione el archivo de datos de
la zona correspondiente. Nota: Todos los archivos deben establecerse en la misma carpeta.

®  Analizar el boton ECSD
Echa un vistazo a la informacion relacionada con el archivo ECSD debajo de la carpeta.

® Siel desarrollo de la produccion
El archivo ECSD puede no existir y el usuario puede establecer la configuracion pertinente en [Device Config].

® Modo Bloques
puede dividirse en hasta 16 bloques, la direccion del bloque debe estar alineada a 64K, 1K=1024 bytes
Los usuarios pueden escribir o leer el Area de USUARIO en bloques, lo que resulta conveniente para aplicaciones
flexibles cuando se programa en bloque. El modo de bloques también tiene una funcién especial: si el chip inestable ha
llegado casi al final de su vida Util y desea leer los datos de su interior, puede leer en bloques. Una vez completada la
lectura de todos los datos de los bloques buenos de una sola vez, se pueden leer los bloques malos por separado

varias veces (mientras se lee, desactive la opcion "Leer todo y guardar en el proyecto ONE_KEY-GHOST").

5.5 Configuracién del dispositivo EMMC

5.5.1 Configuracion de la contrasefia EMMC
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TEATTT O~ATT

1. Password Set

Passwaord In the Device (ASCI) - |
New Passward (ASCH, Reset Password when Blank) - |

D lze SHA-1 Secure Hash Algonthm

EMMC puede utilizar la proteccion por contrasefia, que sélo protege el Area de USUARIO, la particion BOOTx/GPPx/RPMB, no

puede ser protegida por contrasefia.

T56 puede establecer la contrasefia normal y la contrasefia SHAL, por favor consulte el documento estandar EMMC para mas

detalles.

5.5.2 Entorno ECSD

Load ECSD_CSD from BIM file(else user definejwhen Programming

2. Extended CSD

Boton [Los valores ECSD CSD se cargan desde el archivo al programar].
Cuando esta marcada, todos los campos de ECSD y CSD se cargan desde el archivo y los valores establecidos

en la interfaz no son validos. establecer campos por el usuario mientras no esta marcada.

W RE2RT ECSD CSDME MECSD_CSDE &k A RN BB E)

2. Extended CSD

[7 PARTITION_SETTING_COMPLETED[155]
( <OTP= bitsD is valid , bit7:1 Reserved )
7 WR_REL_SET[167]
( <OTP> bits4:0 iz valid | bit7 5: Reserved )
[ GP_SIZE_MULT_GP1[145-143]
( <0TP= defines GPP1 size )
[T GP_SIZE_MULT_GP2[148-146]
( <0TP= defines GPP2 size )
[ GP_SIZE_MULT_GP3[151-149]
( <0TP= defines GPP3 size )
[ GP_SIZE_MULT_GP4[154-152]
( <0TP= defines GPPA size )
[ ENH_SIZE_MULT[142-140]
( <0OTP= defines Enhanced User Data Area Size )
[ ENH_START_ADDR[139-138]
( <0TP= defines Enhanced User Data Start Address )
[T PARTITIONS_ATTRIBUTE[1586]
( <0TP> bits4:0 iz valid sets enhanced attribute in GPPx )
[T EXT_PARTITIONS_ATTRIBUTE[53-52]
( <OTP= szets extended attribute in GPPx )
[ USE_NATIVE_SECTOR[62]
( <0TP= Waluse is 0x00 or 0x01 , 0x02-0xFF: Reserved )
r
( Bit5:4 can be set, bits1:0 is read only, others Reserved )
r
( 0x00000000-0xFFFFFFFF |, value reset after a power cycle )
r
(the host reports to the device its production state )
[T PARTITION_CONFIG[179]
( This register defines the configuration for partitions )
[7 BOOT_CONFIG_PROT[178]
( <QOTP= This register defines boot configuration protection )
[7 BOOT_BUS_CONDITIONS[177]
( This register defines the bus width for boot operation )
[ BOOT_WP[173]
( <OTP= Boot area write protection register )
[ USER_WP[171]
( <OTP= User area write protection register )
[ FW_CONFIG[169]
( <0OTP= Bit[0]: Update_Disable Bit[7:1): Reserved )
[ BKOPS_EN[163]
( <0TP= Bit[0]:=1 ENABLE Bit[7:1]: Reserved )
[ RST_n_FUNCTION[162]
( <0OTP= Bit[1:0]: valid Bit[7:2]: Reserved )
[ SEC_BAD_BLK_MGMHNT[13d]
( <0TP= Bad Block Management mode, bit7:1 Reserved )
[7 PERIODIC_WAKEUP[131]
( Periodic Wake-up timer )
[ SECURE_REMOVAL_TYPE[16]
( <OTP= Bit [5:4): Cfy. Securs Removal Type, B3:B0 read only )

T
T
oo
oo
oo
oo
oo
oo
T
T
T
T
oo
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&0/ 550U |as opciones de los campos de registro ECSD, sélo cuando esta marcada, el chip sera programado y verificado.

Los registros sin marcar no se programaran ni verificaran.

La primera opcidn principal [PARTITION SETTING COMPELTED 155], cuando esta marcada, el valor debe ser 01, y sus
subpartes deben estar todas marcadas, y las subpartes deben cumplir el estandar EMMC, de lo contrario no se pueden
escribir. Esta opcion principal es para establecer la particion EMMC y los atributos de la particion, no se permite que el chip
establezca repetidamente el tamafio de la particion y los atributos.

Todos los registros marcados con OTP se escriben a la vez, por lo que debe configurarlos con cuidado.

Cuando se marca el boton [USE_NATIVE_SECTOR 62], el valor debe ser 01, de lo contrario es el error.

Se pueden comprobar todos los demas registros o s6lo los que no sean 00.

Nota: Las opciones anteriores se comprobaran automaticamente cuando el chip original se lee con el proyecto one-
key-ghost se genera autométicamente.

5.5.3 Configuracion CSD

3. C3D

FILE_FORMAT_GRP <OTP= : |g = as FILE_ FORMAT J
HLEJORMAT<0TP>=|gu:Hamdmkmkemesymem_J

COPY <OTPs : |g = Original J
PERM_WRITE_PROTECT <0TP=> : |E| = Disable J
TMP_WRITE_PROTECT : |g = Disable J

ECC: |E|D = Default J

®  Sialguna opcion de CSD es distinta de cero, compruebe la opcion [Programacion CSD] en Opciones de
funcionamiento EMMC (2.Opciones de lectura/borrado/programacion).

® Al autogenerar un proyecto clave fantasma, el software comprobarad automaticamente todas las opciones ECSD/CSD.

5.5.4 Grupos de proteccion contra escritura ( WPG)

4. Write Protect Groups Set (WPG)

Permanent Protected Groupis) (e.g. 1,3, 11-20,...) :

ERASE_GROUP_DEFM75]: (& i0: Use ald erase group size and WPGS size (default)

(" 1 Use high-capacity EraselnitSize/FrazeTimeoutPG size

Temporary Protected Group(s) (e.g. 0,5, 7-9,..): GPP1
GPP2

|
|
| GRP3
|
|

GPP4
USER

| GPP1
| GPP2
| GPP3
|
|

GFP4
USER

Write Protect es para la parte de los datos del chip, el tipo de proteccién y el grupo de proteccion se establecen de acuerdo con
los requisitos del usuario.

Mientras que el analisis de la funcion de chip original: se puede comprobar qué grupos del chip original fue la proteccién
establecida. Si necesita establecer el mismo grupo de proteccion de escritura que el chip original, por favor escriba
manualmente.

Una vez cargado el archivo ECSD, puede comprobar la direccion especifica correspondiente al grupo de proteccion contra
escritura.
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5.6 Analisis EMMC
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R <gpro v10.75 - O b
FileF) SelectIC(S) ProjectP) DevicelD) Toolst) Help(H) Language(l)
I P = [ Eras ﬂg} &
H| QMJTEI q‘ﬁc}czck Kaxum( @\mmw| +.iam fa rﬁ PROG. @ spor Ecmu D
Select IC IC Information(Mo Project opened
ChipType:  EMMC ChksSum: Kot Used ®
| AUTO EMMC_GB_1.8v @BGA1S3(recommend) |j’r It s Auto OGE - 25568 XGCecu Dro
Set Interfacy
’Vr-‘ ZIF socket O 1050 port I I1C5P_VCC Enatle vee current Ima; |Default > © 88its O 16 Bits save Log | | Clear
Acidress [o[:[=2[3[a5[6[7[e8[o9[a[BlclDlE]F ascn 1= "
6000-0606: 60 06 06 G 06 00 60 GO0 60 00 OB 08 08 60 TERREERREEEERREEERAREERR AR
6000-0016: 61 61 00 EG 38 60 60 00 60 08 0P 00 00 00 " Cleck Frequence is 8.000 MHZ — *
R
6000-0026: 60 00 00 0 068 0O 00 OO0 68 00 0P 00 00 00
6000-0036: 60 00 00 0 068 00 00 OO0 68 00 0P 00 00 00 L. Fmme Initialization ... ...
6000-0040: ©2 A3 02 00 O1 00 00 00 60 00 00 00 00 0O OCR register : COFFE0S0
6000-0050: @0 00 00 00 08 00 00 00 00 00 00 00 00 0O z..Read device CID ....... Successed
6000-0060: @0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 OO 3..Read device C3D ....... Successed
0000-0070: ©0 00 00 00 00 00 00 00 00 OO0 04 00 00 8O 4..Read device ECED ...... Successed
6000-0086: 68 60 61 00 068 60 60 OO0 00 08 0P 00 00 00 ) ) )
6000-0096: 68 00 00 0 08 6O 60 OO0 68 08 0P 00 00 ES <i> -- Produccion Info.and Device life time--
6000-00A6: 67 60 @1 08 088 00 15 1F 64 00 OO 00 00 00 — s
6000-00B6: 68 62 00 03 08 00 00 62 68 O1 OO 00 00 00 o T ozasda
6000-00C0: 67 00 02 00 57 1F OA 03 60 00 00 00 00 08 Product Date : 10-2017
6000-00D0: OC 08 OB 00 08 CO 72 00 OF 12 14 08 08 10 Version : MHC ¥5.0¢5.01
0000-00EG: ©1 06 80 00 07 18 18 55 11 00 00 08 00 0O
0000-00F0: OO0 64 00 00 00 00 00 FF 19 00 02 00 00 0O Device life time Type L : 0%-10% device life
6000-0106: 68 60 00 00 68 66 60 60 61 04 61 o1 o1 61 Device life time Type B : 03-10% device life
6000-0116: 68 60 00 0 068 6O 60 OO0 60 08 0P 00 00 00 bevice life time [PRE_EOL INFQ) : Normal
6000-0126: 60 60 00 0 068 0O 00 OO0 68 00 OO 00 00 00 ; ]
<2» —- Partition Fize Info.—-
6000-0136: 68 60 00 0 068 0O 00 OO0 68 00 0P 00 00 00
6000-0140: @0 00 00 0O 08 00 00 OO0 00 00 00 00 00 0O BOOTL SIZE  : 16354 KB
8000-0150: @0 00 00 0O 08 00 00 00 60 00 00 00 00 0O BOOTZ SIZE  : 16384 KB
0000-0160: @0 00 00 00 00 00 00 00 00 OO0 00 00 00 OO RPHE SIZE  : 512 KB
0000-0170: @0 00 00 00 00 00 00 00 00 OO0 00 00 00 0O GPPL SIZE i O KB
6000-0186: 60 06 06 6 06 00 60 GO0 60 00 OB 08 08 60 GPPZ SIZE : O KB
6000-0196: 68 60 00 0 068 6O 6O OO0 60 08 0P 00 00 60 g: :Ez =S§§
6000-01A6: 60 00 00 OO 068 OO 00 OO0 68 00 OO 00 00 00 VAER %IoE 3 780,125 £B "
6000-01B6: 68 60 00 0 068 0O 00 OO0 68 00 0P 00 00 00
Ext.CSD CID + CSD Authent.Key Options Config Device.Info
~Optian: IC Config Informaton
¥ Pin Detect, M check 1D
™ Erase before
T werify after T Auto SH_NUM
Skip Blank : ] el
[ Skip Blan| Addr.Range: ALL Sect
[ Blank theck 0¢[[ooo00000’ > [Too000zFF | g ]
Ready Default Programwer (1) : XGecu TS6 0000 0000 /J

El analisis del chip original se realiza a una frecuencia de reloj inferior de 8MHZ. Puede comprobar si la conexion es

normal: Si no es asi, intente cambiar la tension de trabajo, o afinar la tension de trabajo o seleccionar un ancho de

bus diferente para realizar varias pruebas. De esta forma, para los chips con rendimiento inestable, puede que

obtengas el resultado correcto.

Conecte el adaptador o ISP, haga clic en el botén [Analysis IC] .
Haga clic en el boton [SAVE LOG] para guardar el resultado del analisis.

A partir del resultado, se puede obtener la condicion de uso del chip

Mostrar informacion sobre la fabricacion del CI

Visualizacion del estado de uso del Cl de hasta 8 particiones

En cada particion muestra si esta protegida contra escritura, es legible, regrabable o borrable.

Muestra si todo el chip esta protegido temporalmente contra escritura 0 permanentemente contra escritura.
Indicar si el Cl esta protegido por contrasefia

Muestra si el IC utiliza la clave de autenticacion de 32 bits para escribir para RPMB.

Visualizacion de otros parametros importantes del ECSD CSD CID

Ejemplo: A continuacién se muestran los resultados del analisis IC:
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(X E R E R EE AR R E SRR R E SRR R R R E R E R E R

1 Programmer Connected.
o o o R R R o o o o o o o o
Device 1: HEGecu TS56 Ver: 00.01.37
USE POWER WOLTAGE: 04.91V

T3B SPEED MODE: H3 450MHE
LR s

< Analysis IC >

Pin Detected Passed.

(R E R R R SRR E SRR EREE S EE R E Y]

* Clock Freguence is 5.000 MHEZ *
o o o o o o o o o o

1..Emmuec Initialization ......
OCRE register : COFFS0S0

Z..Read device CID ....... Successed
3..Fead device C3D ....... Successed
4..RFead device EC3D ...... Successed

<l* —— Production Info.and Device life time—-—
MID 13
PN D Q2J5494
Product Date : 10-2Z017
Version : MMC ¥W5.0/5.01

Device life time Type A : 0%-10% device life time used
Device life time Type B : 0%-10% device life time used
Dewvice life time (PRE_EOL_INFO] : Normal

<Z» —— Partition 3ize Info.--
BOOT1 SIZE : 16384 KB
BOOTZ 3IZE : 16384 KB
RFME 3IZE : 512 EB
GFP1 3IZE : 0 KB
GPPZ 3IEE : 0 KB
GPP3 SIEZE : 0 KB
GFP4 3IEE : 0 KB
USER 3IEZE : 3,760,128 EB

{ Ox 0O0_ESS0_0000 )
<3>» —— RPME Security and Password —-
buthentication EKey not yet prograwaned, REPME not used

Password Protect Features : YE3
Password Protected : Not Locked

5.7 Leer EMMC

Seleccione IC (ejemplo: JY001_8bits, este es un IC de 4GB)

<4

-- Write Protection --

ERLSE_GROUP_DEF : 0o

Dissble FPERM_WP_PROTECT : No

User Permanent protection: Enable

Whole Chip Permanent Protect : Not protected
Whole Chip Temporary Protect @ Not protected
BOOT1 Writce Protection Status @ Not protected
BOOTZ Write Protection Status : Not protected

Write Protect Group 3ize : OxB800000 (| 8192 KB )

User Write Protection Group (0=Not Protected TE=Temp Protecte:

WPG Start Addr. o1 2 3 4 5 & 7 8 3

10 11 12 13

00000 00-00000000 0 0 0 0 0 0 o 0 o0 g

0003z 00-10000000 0 o0 o000 0 0 0 0 0 o0 0 0D
00443 00-E0ODOO0DO 0 o0 o000 0 0 0 0 0 o0 0 0D
USER Partiton ——- Not any Wrice Protected . Total Write Protec

-- other Informations --

MAY REAL EL_LEN  : 512 bytes

MAX WRITE BL LEN : 512 hytes

MAX TRAN SPEED : 55.000 MHZ
ENH_S3TART_ADDR : 00000000
EWH SIZE_MULT ¢ 00oooo
MAY ENH_SIZE_MULT : OO00ES
PARTITICHNS ATTRIEUTE @ oo
WE_REL_SET : 1F
WE_FEL_PARANM : 15

PARTI TEON_SETTING_COMPLE TED : 00

HC_WF_GRP_SIZE 16
HC ERASE GRP SIZE : 1
WE_GRP_ENAELE Tl
WP_GRP_SIZE 115
ERLZE_GRP_MULT HEcH
ERASE GRP_SIZE : 31
[aleled : 0OFS
DSRE implemented : 1
PARTITION_ACCESS : 30 ms
ERASED MEM CONT : 00
DYNCAP_NEEDED oo
SECURE_WFP_INFO : 00
3EC_ERASE_MULT 1 18

ERASE_TIMEOUT MULT: 11

NATIVE_SECTOR_SIZE: 00 (512E
INI_TIMEOUT LP : 10000 ms
INI_TIMEOUT_ENT 1 0 ms

-- Result -- View More Information in EC3D and CSD

. BOOT1 Partition Not be Permanent write-protect
. BOOTZ Partition Not ke Permanent write-protect
. GPP1 GPPZ GPP3 GPP4 The Partition Invalid

. USER Partition Not ke Permanent write-protect
. RPME Partition is Blank, not bhe Used.

. This chip's content can be completely copied €

[ERN R TR

ed, i1t can he
ed, 1t can hbe

ed, 1t can hbe

o another ch:

Establezca la carpeta para el almacenamiento de datos en [Opciones de funcionamiento] (EMMC_DATA, puede

establecerla arbitrariamente).

® No es necesario cambiar ninguna otra configuracion, basta con hacer clic en el botén [Leer] para empezar a leer.

Los resultados de la lectura son los siguientes:
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TERITI orAll

] gpro v10.75
File{F) Select|C(S) Project(P) Device(D) Tools(v) Help(H) Language(l)
H K = Erase - ] &
‘ ‘ Qm"m Lo — EE):;I,MI}: VERIFY 4 +un  fam g i@} ¥ saovr Hmrn g{e
~Select IC ~IC Information{MNo Project opened)
ChipType: EMMC ChkSum: Mot Used
AUTO EMMC_BB_1.8V @BGA1S3(recommend) j IC Size: Auto OGE - 256G8

~Set Interface

[Tl 1CSP_VCC Enable I vee current Imax;  |Default :']

| @ ZIF socket ' ICSP port ¢ 3 Bits © 16 Bit
Chip Read  APP Version: 10,75
Location in Socket
MODEL AUTO EMMC 8B 1.8V
Use Adapter: ADP-BGA169-EMMC Save Log | g- - BGA153/169 (TOP View)
~ —

‘erify Restart EMMC ... T S CoOOOOoo0OoOo000
Init EMRC... OK!  ( OCR register. COFFE030 ) Izm . ='2' OCOOO0OOO000O0O00
Yerifing CSD Succeeded [— [—] CoOOOo0o0000000
Verifing ECSD Succeeded — — 000 oO00
“erifing BOOT1 : Succeeded. Time : 0.718 S -- Partition Size 116384 KB Proces: [R—— Jre—— OO0 000000 000
“erifing BOOT2 : Succeeded. Time : 0.718 S -- Partition Size 16384 KB Proces: L e o000 O 000
Analysis file is complete, Space usage: 3.73% time: 205 @ @ 0o0 O 6 000

“erifing User Area . Succeeded, Time : 32,16 S -- Partition Size ;3760128 KB( | = —
Verifing Succeeded 32 bits CheckSum - Dx 4BD26380 = || == 8 g g g g g g g

Reading +Verifing Succeeded Total Time: 3M26 S = || =
— || — Co0C COooOoo0 COoO
Saved ONE_KEY_GHOST project to file: — == 0000 QOO0
D:gproiJserDatalemme_d2EMMC_Ghost.mpj Read Result — = CoCooOoCooOoOoo
v = || = CoOQOOOOOOOo000
< > — — QOOCOoOoOCOCOoCoo

...... — N ] \
Readmg +Venf'mg Succeeded L
100% l -
ViewAdpter | Read | BACK | ZIF48
® 4GB IC, el tiempo total para "Leer + Verificar" es de 4 minutos 28 segundos, este es un tiempo mas tipico para la
operacion real para su referencia. Generalmente, el IC de mayor capacidad obtendra la lectura mas rapida y velocidad
de escritura.
® Una vez finalizada la lectura, se genera automaticamente un archivo de proyecto EMMC_GHOST.mpj como se

muestra arriba, solo tienes que abrir este proyecto cuando programes.

Tras la lectura, el contenido de la carpeta es el siguiente: se gen

eraran al menos 5 archivos, uno de los cuales es un archivo de

proyecto one-key-ghost. Si IC utiliza RPMB o GPPx, habra mas archivos.
| = | Emmc_data o o =
xm H=E =BE ~ @
» 0] * BHEE X =] T 3rAE - S EHEEREE
[ ety | L £t - - 92 SEmE
EEHR =6 [ b= =2 E-C=R - B o EmEE
A 3 s Tk T pmEwEz | 0 -
R jactil ki T R
L v 4 > WIS » DATA (D) » Xgpro » UserData » Emmc_data v @ BEEmme_data” »p
Microchip Solutions_USE » =i - i FER Eat] i
microchip_solutions_w201 “* BOOTIBIN 2021/1/23 16:24 BIN I 16,384 KB
MiniPro ¥ BOOT2.BIN 2021/1/23 16:24  BIN 304 16,384 KB
Minipre_7150 “* ECSD_CSDEIN 2021/1/23 16:24 BIN =44 1KB
Onedriver [] EMMC_Ghostmp 2021/1/23 16:28  MP) 30 14 KB
Program Files . * UserData.BIN 202141/23 16119 BIN 304 7,634,044 KB
5 RE =

Nota: Antes de leer, comprobara la capacidad restante del d
de datos en las opciones de operacion y guardelo en otro di

5.8 Programa EMMC :ejemplo

isco, si la capacidad no es suficiente, seleccione la carpeta
sco.

one-key-ghost
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js—gﬁﬂleq‘f%@'que abrir el archivo de proyecto [EMMC_GHOST.mpj] previamente leido y copiarlo con una tecla.

5.8.1 Seleccione IC (por ejemplo: JYO01_8bits)

Cbémo seleccionar IC correctamente, puede consultar los contenidos anteriores.

5.8.2 Haga clic en [Abrir proyecto] en el mena Proyecto

[#3! Xgpro v10.75

File(F) Select IC(S) Project(P) Device(D) Tools(V)

2, My 5B, BB
Select IC

JYC

Set Interface
@ ZIF socket

Open Project(0)
Save Project(B)
Save Project As(S)
Close Project(C)
Project attrib(A)
Modify Password(K)

EIR R
W == “
3=
= BA

360 ST ERE
Emmc_data
IMG2
PLUS_DATASHE

[ il
§ 30 FE
B
= BA
e

v £

() <« ¥gpro o

UserData + Emmc_data

~

P

EFR

| EMMC_Ghost.mp]

#F'Emmc_data" »

2 EER St T

2021/1/23 16:28  MPJ 44 14

RN | EMMC_Ghost.mpj

~| |Project files{*mp)) >

iy | FHO) B

Tras hacer clic en [Abrir], el proyecto se ha cargado

5.8.3 Programar nuevo CI (se hace con unatecla)
No necesita realizar ningun otro ajuste, en este momento la carpeta de datos, ECSD, CSD y otras opciones de funcionamiento se

han ajustado automaticamente, pulse directamente el botén [PROG.] para copiar y programar.

Nota: Para proyectos que necesitan programar la particion RPMB, por favor vea la seccién 5.8.4 para mas detalles.
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TH6/TI 866II
B8 xgpro w1075 — O .
gp
File(F) Select IC(S) Project(P) Device(D) Tools(v) Help(H) Language(l)
A F o < Eraze imn"nj [ &
||| QAUTD sim[‘j]cm:a( EE%LAN‘K Iﬂﬂ:ﬁlﬂ + 00 e N PROG. % spour cw:u. sLe)
—Select IC IC Information({Mo Project opened)
ChipType:  EMMC ChkSurn: Mot Used ®
| AUTO EMMC_SB_1.8V @BGA1S3 (recormmend) | j ’7 IC Sizer ALtD OGE - 256GE XCecu” Pro
Set Interface
’7(3' ZIF socket 0 IC5P port [ 1CSP_wiCC Enable ‘ WioC current Ima: IDefauIt :I' & g gits ¢ 16 Bits Save Log | Clear |
PR P = 7 = S = P S = P S Y= T all hemimm 1ifa rime IPRE_EOL_IN A
B006-B088- Chip Program  APP Wersion: 10.75
8086-8618: . Info.--
—Location in Socket
00800-00820: MODEL: AUTO EMMC_8B 1.8V 54 EE
Be0e-80308: 54 EE
9000-0040+- Use Adapter: ADP-BGA169-EMMC Save Log | (I ! BGA153169 (TOP View) KE
fA00-68658: Analysiz file is complete, Space usage: 3.73% time: 205 A --— B
9000-0060+- Programm?ng User Area: Succeed.ed. Time : 31.735 5 -- Partition Size (3760125 NI NI OOooooooooooooo E
. Programming ECSD Succeeded. Time : 10ms :I':' :I':' GO nOoDnoo0 00 B
00800-0670: Programming CE0 Succeeded. Time : 0ms = =
! g SORooooRooooRo B
a0BA-008A: Programming 32 bitz CheckSum : 0x 48026360 — — OO0 OO0
G006-0690: | |Verify Restart EMMC ... prm— prm— o6 000000 GO0 60,1258 KB
. Init EMMC ... OK] { OCR register: COFFS080 ) I I Ox 00 _ESS0
9086-80A0: p — — oo O o oo - :
“erifing CSD Succeeded —_ —_ ao0 O & o0o
B000-00BB: | |yerifing ECSD Succeeded e nd Passwor
0BB0-0BCA: | |Verifing BOOT! : Succeeded. Time : 0.734 S - Partition Size 116354 KB Proces: || == coo O o oo
9088-00D8: | |verifing BOOT2 : Succeeded. Time : 0.719 S - Partiion Size 116384 KB Proces: == SO0 O o oo .
| |werifing User Area : Succeeded. Time : 10.937 S -- Partition Size :3760128 KB( = | | == SO0 o000 000 yet p
00800-08E0: Programming Yerifing Succeeded 32 bits CheckSum : 0x 48026360 f— f— oo o Co0
B0686-868F8: | |Programming Successfull Total Time: OM 48 S — — Sooooooooooooo eatures :
9086-8108: v — — SORooooRooooRo
- - < > — — SORooooRooooRo
aeae-8118:
0088-0120: Programming EMMC : Succeeded = []==] ~ r
oon ornor| 10! | - : 0
0000-6140: ’ ROTECT : W v
AABA-B158: View Adpter | I Program | I BACK | ZIF48 >
Ext.C5D
~Options IC Config Informaton\\
[¥! Pin Detect [ check ID
[ Erase before Erase/Program/verify by one key
[T werify after [T Auto SM_MNUM
[T Skip Blank Addr.Range: & ALl Sect
[ Blank Check 0 [ oooooooa | -> [ oooooaFF | | |

Ready

Default Prograwanmer (1) : HGecu TS56

0000 0000 i

Proceso de programacién como se muestra arriba, "Programar + Verificar" tiempo total de 0 minutos y 48 segundos, es mas

rapido que la |

ectura, porque los datos en blanco se omitieron al programar.

La nueva copia del chip se ha completado.

5.8.4 Notas del proyecto One-key-ghost:

® Al programar el proyecto, se comparara la capacidad de las particiones BOOT, RPMB y USER del chip original con la del

chip programado. Si la capacidad del nuevo chip en alguna particién es menor que la del chip original, se detendra la

programacion.

® Al programar el proyecto, se comparara la version EMMC del chip original y del nuevo chip. Si la version del nuevo chip es

inferior a

la del chip original, se detendr& la programacion.

® Para los proyectos que necesitan programar particiones RPMB, se requiere la clave de autenticacion correcta de 32 bytes. El

usuario puede cargar la clave de autenticacion en el menu Archivo después de abrir el proyecto, y guardar el proyecto

después de cargarlo. Esta clave de autenticacion sera utilizada como la nueva clave de autenticacion cuando se programe el

RPMB. (La clave de autenticacion también puede cargarse antes de la lectura. Guardar en archivo de proyecto cuando se

guarda u

n proyecto automaticamente con clave).

Si no se carga la clave de autenticacion, al programar se utilizara el dato OxFF todo en blanco como clave de autenticacion.

Nota importante: clave de autenticacion, un chip sélo se puede programar una vez, no se puede leer y no se puede borrar.

Si se pierde la clave de autenticacion, los datos RPMB seran permanentemente inmutables. Para dispositivos especificos,

una clave de autenticacion incorrecta no pasara.
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@56/T8886kogramar se ha utilizado el RPMB del nuevo chip, pero no hay clave de autenticacion, se producira un error de clave. En
este momento,
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T56/Trjr(§§g|bueden programar los datos de la RPMB. Si tiene la clave de autenticacion correcta, el RPMB se puede programar

5.9

normalmente.

Ejemplo de programacion en circuito EMMC ISP

EMMC programacion en circuito es una aplicacion importante y conveniente en la industria de reparacion de electrodomeésticos.

T56 programador a través de la programacion ISP, la tasa alcanzé a 40Mb / S (transmision de una sola linea medida: 4,7M bytes /

segundo), la longitud del cable ISP hasta 40CM, que es extremadamente alta estabilidad y alta velocidad. Para la placa base de

TV comun 4GB IC, el tiempo de lectura es de s6lo unos 800 segundos.

Nota: el ajuste de frecuencia de trabajo es 36MHZ por defecto. A través de ISP, se puede ajustar a 40MHZ en la mayoria de los
casos.

5.9.1 Conexién EMMC ISP

ISP Schematic Diagram

VCCO only exists at 3.3V and it is high impedance at 1.8V
IF VCCQ=1,8Y. Please use an external power supply

PIN1

P vee —IN_ Ernmc IgP Programming Connection

veco EESMER vee [ > X€Geeu™ pp g o 45 4y 2 3 2% )

cno == il === oo % 4 %04 {7 %4 Bitshf 1 #
— == kA . Connect when 4 Bits width
== == Options Power | @ - ()]
— N ] @ - )2
[ —] [——]
=1 = @ =y ()1
= | == ® == ]
— @ : CMD
— || —=—= el £ 1€<25CM, Wire Length <25CM = GND
— ® e = CLK
== 1 : IRHAGTENTF, EFMBHALLE "= GND
== N —= Do not separate the 3 wires here. =
— ] ®

Haikou Xingong Electronic Co,Ltd

En general, 1bits sélo necesita conectar GND / CLK / CMD / DO a la placa base, y luego alimentar la placa base.

Notas :

ISP tiene dos masas, ambas masas deben estar conectadas, y el punto de masa debe estar lo mas cerca posible de

la linea CLK.

La linea CLK y las dos lineas GND no se separan, y la linea CLK no debe cruzarse con otras lineas, la linea CLK
generalmente tiene una serie de resistencias R, es mejor quitarla.

Ambos extremos del cristal de la MCU en PCB, conectados a masa, impiden que la MCU funcione.

Conecta las lineas, enciende la placa base y comprueba si el pin RST_n del EMMC estéa alto. Si el voltaje RST_n es 0,
tienes que subir el pin, de lo contrario el EMMC no funcionara. Mejor conecta una resistencia de 1K a VCCQ (1.8V o 3.3V).
Este pin es el pin de reset de EMMC.

Cuando la alimentacion se realiza a través de una fuente de alimentacién externa, el ordenador y la carcasa de la fuente

de alimentacion externa deben estar conectados de forma segura a tierra (interferencia antiestatica).

Nota: Cuando el ISP es alimentado por el programador y ISP_3.3V estad marcado, los pines VCC y VCCQ del programador
seran alimentados a 3.3V. Cuando ISP_1.8V esta marcado, el programador es sélo para VCC 3.3V, VCCQ estado de alta
resistencia, VCCQ 1.8V necesita fuente de alimentacién externa.
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- R \__

PN F N AN F A
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R
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5158 eccionar IC y Andlisis IC

)

File(F) Select IC(S) Project(P) Device(D) Tools(V) Help(H) Language(l)
DAU‘I‘U T8 Baﬂ_m: @vzmw @:D] +im 7 i@.} B o E‘cmv. Dy
Select IC IC Information(No Project opened)

ChipType: EMMC ChkSum: Not Used
IC Size: Auto 0GB - 256GB

AUTO EMMC(ISP)_1B_1.8V(recommend)

Set Interface
C © ICSP port ICSP_VCC Enable Vee current Imax:  |D=fault g C

Select Device

Search Device Manufactory Device

AUTO EMMC AUTO EMNMC (ISP) 1B 1.8V ( ormend)
AUTO EMMC(ISP)_1B 3.

AUTO EMNC (ISP _4B_1.8V
AUTO EMNC(IP)_4B_3.3V
Type LUTO EMMC_BB_1.8V BBGA100 (recommend)
LUTO EMMC_BB_3.3V BBGALO0
ALL AUTO EMMC_4B_1.8V BBGALO00
LUTO EMMC_4B_3.3V BBGALO0
ROM/FLASH/NVRAM AUTO EMMC_1B_1.8V BBGALO00
LUTO EMMC_1E_3.3V BBGALO0
MCU/MPU LUTO EMMC_B8B_1.8V BBGALLS3 (recommend)
LUTO EMMC_B8B_3.3V BBGL1S3
PLD/GAL/CPLD LUTO EMMC_4B_1.8V BBGA1S3
LUTO EMMC_4B_3.3V BBGL1S3
SRAM/NVRAM LUTO EMMC_1B_1.8V BBGA1S3
LUTO EMMC_1B 3.3V BBGL1S3
NAND LUTO EMMC_B8B_1.8V BBGALL6Z (recommend)

EMMC/EMCP AUTO EMMC 8B 3.3V BBGLLEZ

D}

AUTO EMMC_4B_3.3V BBGL1sZ
AUTO EMMC_1B 1.8V BBEGL1&Z
AUTO EMMC_1B 3.3V BBGL16Z
AUTO EMNC_8B_1.8V BBGL1GS (recommend)
AUTO EMMC 8B 3.3V @BGL1GD
AUTO EMMC 4B 1.8V @BGL16Y
AUTO EMMC_ 4B 3.3V @BGL16D
AUTO EMMC_1B 1.8V @BGL16Y
AUTO EMMC_1B 3.3V @BGL16D
AUTO EMNC 8B 1.8V BBGLZZ1(recommend)

o) o elie o e e]

AUTO EMMC_4B_1.8V BEGL16Z
VGAHDM

AUTO EMMC 8B 3.3V @BGRZZ1
AUTO EMMC 4B 1.8V @BGRZZ1

AUTO EMMC 4B 3.3V @BGRZZ1
- AUTO EMMC 1B 1.8V @BGRZZ1

XEGecu AUTO EMMC_1B_3.3V BBGA221

Automatic Identification IC Total: 26022

Select Cancel

® Teclee "AUTO EMMC"
® Seleccione AUTO_EMMC(ISP)_1B_1.8V

® Pulse el botdn <Analyze IC>y compruebe si la conexion es normal. Si no hay ningin problema, pasara al siguiente paso.

5.9.3 ISP lee los datos del Cl original

Antes de proceder a la lectura, ajuste 40MHZ como frecuencia de funcionamiento en las opciones de operacion y haga clic en el
botdén [Leer] de la barra de herramientas.

W WELILY ELCEL FLULE SO Iiy UL P, "
¥ select Clock 40 MHZ jl

r 1
W Select Power wvoltage |Vob=3.3V/VCCOS1.8V Jd |

Location in Socket

[AUTO EMMC(ISP)_1B_1.8V(recommend)

Save Log

- - T56 Programmer
Init EMMC ... OK] { OCR register: COFFS080 )
Reading ECSD : Succeeded l s s s s nnns i

Authentication Key nat yet programmed, RPMB not used

[ Calcu available disk capacity: 199 GB
Reading BOOT1 : Succeeded. Time : 0.454 5 -- Partition Size 12045 KB 12345678
Reading BOOT2 : Succeeded. Time : 0.438 5 -- Partition Size 12045 KB
Reading User &rea ...

D3[used 4Bits)
D2[used 4Bits)
D1[used 4Bits]
Do

CMD

Gnd

CLK

Gnd

Ll T E R N = I - I~ -

Reading User drea ...

= if Bus 1 bits, D1{D2{D3 not used
| 3s0w (R ]

¢ e ICSP Comnection | stor |
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E?B(Bl:@@glhe lectura se muestra en la figura anterior, la velocidad de lectura estable es de 4,7MB/s a una frecuencia de
funcionamiento de 40MHZ. La velocidad de lectura es de 4.1MB/s a 36 MHZ, si hay error, la frecuencia puede ser reducida

Location in Socket

AUTO EMMC(ISP)_1B_1.8V{recommend)

Save Log

T56 Programmer

N
Werify Restart EMMWC l T e e i
Init EMRAC . O [ OCR register: COFFS080 )

Yerifing C5D Succeeded 12345678
Yerifing ECED Succeeded
Yerifing BOOTT | Succeeded. Time : 0.437 5 -- Partition Size (2045 KB Processi

Werifing BOOT2 : Succeeded. Time : 0.437 S —- Partiion Size : 2045 KB Processi 8 D3[used 4Bits)
Analysis file iz complete, Space uzage: 3.62% time: 245 Fi D2[usgd 4Bi15]
‘\-’er?ﬁng User Area Suc;eeded. Titne : .54 297 £ - Partition Size (3566624 KB( B D1 [used 4Eiis]
[Reading +Verifing Succesded Total Time: 14 M43 S 5 DO

4 CMD
Saved OMNE_KEY _GHOST project to file:
DHgprotUserDatatemme_d2 EMMC_Ghast mpj 3 Gnd

v 2 CLK

< >

1 Gnd

! Pl if Bus 1 bits, D1/D2/D3 not used

1008 | |

Waewr ICEP Connection Fead | BACE

adecuadamente.

® Eltiempo total de "Lectura + Verificacion" del Cl 4G es inferior a 900 segundos. El tiempo de verificacion es especialmente
corto porque el Cl ocupa muy poco espacio.

® También se guarda un archivo de proyecto fantasma de una tecla, s6lo es necesario abrir el archivo de proyecto cuando se
copia, el método especifico es el mismo que en la seccién 5.8.

5.9.4 ProgramalSP IC

*Seleccionar IC AUTO_EMMC(ISP)_1B_1.8V
*Abrir el archivo de proyecto de clonacion de una llave leer
En condiciones normales, abra el archivo de proyecto y programe todos los datos leidos de EMMC para finalizar la
copia con una sola tecla. Si no necesita programar todos los datos, desmarque la opcién que no necesita escribir.
Otro método: Después de seleccionar IC, no utilice el archivo de proyecto, sélo seleccione la carpeta de datos.
Compruebe el area a programar en las opciones de operacion, que esta completamente configurado por el usuario

® Haga clic en el botdn [PROG.] de la barra de herramientas

para iniciar la programacion IC Abrir proyecto

Xgpro v10.75

File(F) Select IC(S) Project(P) Device(D) Tools(V)
0, . % &  Open Project(O)
Select IC Save Project(B)
' Save Project As(S)

i AUTO EMMC

Close Project(C)

Set Interface Project attrib(A)
C Modify Password(K)
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Abrir archivo de proyecto: EMMC_GHOST.MPJ

=]

T « ¥gpro » UserData » Emmc data v | & BE"Emmc_data" »r
| FETEE v [ @
) N ER A=t =R F
+ = " EMMC_Ghost.mpj 2021/1/23 1628 MPJ 3#f 14

| 3Ey

= BR
360 NRE
Ernre_data
IMG2
PLUS_DATASHE

[ ihehE
R
B s
= Bk
= 3

L 4 >

FAFEN): | EMMC_Ghostrnpj ~| |Project filesC.mpj ~

oy | O B

Haga clic en [PROG.] en la barra de herramientas

Todo el proceso de programacion, como se muestra a continuacién, Borrar, Programar y Verificar todas las particiones con una sola
tecla.

>

Location in Socket

| AUTO EMMC(ISP)_1B_1.8V(recommend)

I
| [ ] [
Zave Log L
| — , T56 Programmer f
Analysiz file iz complete, Space usage: 3.62% time; 215 Fs *
! Programiming User Area : Succeeded. Time © 53734 5 -- Partition Size (3566624 | M i
1 |Programming ECSD Succeeded. Time : 10 ms
Programming C=0 Succeeded. Time . O0ms
! Programming 32 hits CheckZum : 0x 4BD2E360 12345678
| |Werity Restart EMMC ... . i
| |mitEmmc ok (OCR register: coFFaas0 ) 8 D3[used 4Bits] ;
Werifing CS0 Succeeded 7 DZ[used 4Bits) F
| |“erifing ECSD Succesded .
| |verifing BOOT1 : Succeeded. Time | 0.437 S -- Pariition Size 2046 KB Processi b D1[used 4Bits) |
Yerifing BOOT2 | Succeeded. Time : 0,422 5 -- Partition Size :2048 KB Processi 5 Do [
- |Werifing Uzer Area : Succeeded. Titne © 30. 16 = -- Partition Size (53566624 KB T 4 CMD
{ |Programming Yerifing Succeeded 32 bitz CheckSum . Ox 4BD2E3560 r
Programiming Successtull Total Time: 1 M 26 S 3 Gnd £
1 Y 2 CLK F
i € >
1 Gnd

Rroenanining EMBEL Soceseied if Bus 1 bits, D1/D2/D3 not used

100% | |

iewr [CSP Commection Frogram | BACE

[FIN de EMMC]
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6. Programacion NAND/SPI_NAND

T56 admite flash NAND de hasta 256G bits, admite paquetes BGA y TSOP y SPI NAND TL866lI
s6lo admite chips TSOP48 con capacidad inferior a 8G bits (1G bytes)

6.1 Caracteristicas de NAND FLASH

® NOR Flash accede aleatoriamente a todos los mapas de memoria e interfaces dedicadas (como EPROM) lineas de
direccién y datos. Pero en la flash NAND no hay una linea de direccién dedicada. Se compone de un bus de interfaz de 8/16
bits de ancho que envia comandos, direcciones y datos a los registros internos, lo que proporciona una configuracion mas
flexible para muchos chips originales. La arquitectura flash NAND, hace hincapié en un menor coste por bit, un mayor
rendimiento, y el disco se puede actualizar faciimente a través de la interfaz, NAND es de menor coste y mayor capacidad.
NAND, los bloques defectuosos estan permitidos. Debido al proceso de produccion de la NAND, los bloques defectuosos
apareceran aleatoriamente en el chip de fabrica. Los bloques defectuosos se inicializan en fabrica y se marcan como tales
en el area especial. Si aparecen bloques defectuosos durante el uso, también hay que marcarlos.

Bit flip: Si se produce un bit flip en archivos criticos, el sistema se colgara. Por lo tanto, al utilizar NAND FLASH, se deben
utilizar algoritmos como ECC/EDC para la correccion de datos a fin de garantizar la fiabilidad.

Existe un area de reserva. Dado que la NAND FLASH tiene las dos caracteristicas especiales anteriores, el area de reserva
sirve para colocar banderas de bloques defectuosos, valores ECC, informacién IC e informacion de archivos.

Gestion de bloques defectuosos en NAND FLASH: Hay muchas formas de gestionar los bloques defectuosos en NAND
FLASH. Los distintos proveedores de sistemas pueden elegir diferentes métodos de gestion de bloques defectuosos para
satisfacer las necesidades de desarrollo del producto. El software define tres métodos comunes para que los usuarios
puedan elegir. El software define tres métodos comunes para que los usuarios elijan y utilicen, y permite algoritmos ECC

definidos por el usuario para aplicaciones flexibles.

6.2 Estructura de la NAND

La siguiente figura muestra el MT29F4G08ABAEA como ejemplo:

MT29F4GO08 tiene 2 Planos *2048 bloques , el programador es operado en bloques, nimero de indice 0-4095 bloques. Cada
bloque tiene 64 péaginas , y el procesamiento de cada bloque se escribe por separado en el chip de forma secuencial.

El tamafio de cada péagina: 2048 bytes (Tamafio de pagina) + 64 bytes (Tamafio de

repuesto) = 2112 bytes La capacidad total del Cl es: 2112 * 64 (Pagina) * 4096

(Bloque) = 4224MB.

Figurﬁ: 9: Array Organization - MT29F4G08 (xB)

+—2112 bytes —s+— 2112 bytes —»

- 7 » D7
Cache Register | 2048 64 2048 :'Ed |-.|—|::—I- Doo
Data Register 2048 ‘64| 2048 64
—p— - i ipage = (2K + 64 bytes)
) 1 1block = [2K +64) bytes x 64 pages
2048 Blocks ‘ = (128K + 4K) bytes
per plane 1 block 1 block
< =
4086 Blocks 1 plane : [2112132KM+b4 K) bytes x 2048 blocks
per device -
A tdevice = 2112Mb x 2 planes
e d = 4224Mb
i - A -
Plane of Plane of

even-numbered blocks
{0, 2, 4,6, ..., 4092, 4094)

cdd-numbered blocks
1,3, 5, 7, .., 4093, 4095)
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6.3 Interfaz principal del programa NAND

Después de seleccionar IC, la interfaz del software es la siguiente:

Xgpro w1075 - O *
File(F) Select IC(S) Project(P) Device(D) Tools(¥) Help(H) Language(l)
& 1 [lswe | A, 0t Readu® +an om0 M Quon B e
R
| MT29F1G0BABAEAWP Program(®) x00_08400000 Bytes 135168 KB Xcecu® pro

’7(3' ZIF socket CICSP por Blark Check(B) 'C current Imax: IDefauIt 'l & g gits ¢ 16 Bits Save Log | Clear |

Set Interface —Kv—-"— Erase (E)

Address o1z . sl Bl clole]|F[asc Iﬁ’
8000-0028: 4E 41 Al Serials Number 26 49 0608 80 06 08 MAND Flash I.... AR R R AR AR AR R AR ARAISTRAR
0OB0-0830: B0 B8O @ Testing 3 P8 08 22 DE AS A2 .-.@..7.._... . 1 Programmer Connected.
ﬂﬂﬂﬂ—ﬂﬂhﬂ: 50 ﬂﬂ !' / ["] ["] ["] ["] 50 ?s P_@ ----------- Px 1“1“1“1“1“1.“1“1“1“1“1“1“************************
8006-0050: 00 00 O Multi Prog. B0 60 B0 B0 S5F CO -vuvueceeuncn.. . DE““ES;:Pgﬁzguv;i;g?:ugué%'ﬂ
000e-8868: B2 5A 0 NAND Bad Block Check 86 9F 10 82 68 60 .2..... | I USE SPEED MODE: HS 4GUMHZ
aoeA-8078: 68 68 8 Logic IC Test A6 B8 B8 68 B8 A0 ............a... R e
0BB0-0B80: 54 68 7! TW/LCD Tools 208 31 34 3a 34 32 Thu Har 12 14:42
pe@e-0@98: 34 35 3. __ . __ __ __l31 35 ean @@ @@ @@ :54% CST 2815.... PageSize : 2048
00A0-BAAA: @8 AA A AA OO AA BB AR B7 AB B B0 B3 46 69 44 . ............ FiD dparedize @ 64
0000-B0BG: B0 68 08 01 A1 8 74 FO 1D 22 87 C2 81 04 06 OF -..... B Fages Per Block : 64
8000-00CH: 48 69 64 03 42 28 68 15 88 88 00 00 88 88 88 88 Hi..B( ......... Tgi:ikzlgéiz 1;223 + 4KB
0BBO-0BDO: B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 10 B2 B0 B0 B0 B0 10 B7 . -..-e-aa-a-aa-n Dowice Size +  128ME + 40S6KE
0BBO-0BEG: 61 1B B0 B0 40 20 60 B0 10 40 B0 B0 B0 60 60 6@ a...@ .. .@... .. Bus Width : &
0BBO-0BFO: B0 B0 B0 BA B0 B0 B7 B67 B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 ... -.-a.-a-a.-n nCE# Pin : 1
0BBO-0160: B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 AA B AA B AA BB AA .- e-aaoe-aa-n nEB# PIN : 1
peBO-01108: ©7 B0 B8 B0 41 4y 17 22 B0 B9 B9 B0 61 86 74 F@ ....AD."....a.t
08B0-0120: 73 12 B0 40 81 B4 BA 9F 2F 69 B4 B3 42 28 68 15 s..@..../7i..B("
0ABO-0130: 88 88 B0 B0 88 88 88 88 B0 00 00 60 00 B0 B0 B ... o.-..-.-a.-n
0BPO-0140: B0 B0 B0 B0 B0 B0 10 B7 63 1B OO0 OO OO 20 00 00 ........ [
0EBO-0150: B0 40 B0 B0 B0 60 B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 B8 B8O 60 .@... ... ......
0BBO-0160: B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 .- .-.-a.-a-a.-n
0ABO-0170: B0 E1 B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 .- . o.-aeo-a.-n < >
Block 0 Unigue ID | Options | Device.Info Block @Fie: 5 j «— 5
~Cptions \ IC Canfig Infarmatan
¥ Pin Detect W Check ID 4 I't\Ihoeten:ecintclélg;E up and down arrows to browse the data of the previous block or
[ Erase hefare
[ werify after 1 st SM_MUM 6
[T Skip Blarik Addr.Range: & ALL € Sect \ﬁ | iuto Identi. (CNFI) |
[T Blank Check 0 ["oooooooa | -> [ oooooooo! | | I
Default Programmer (1) : XGecu TS6 ’W él

1)
2)
3)

4)

5)

6)

Haga clic en el boton de seleccién para seleccionar el modelo de Cl

Cargar y guardar: archivos de datos para cargar o guardar en un archivo tras la lectura

La funcién <NAND bad block check> del menu sélo es valida para marcadores de bloque defectuoso estandar, para una
pequefia cantidad de datos especificos del dispositivo, si el marcador de bloque defectuoso no es estandar, el resultado
de la comprobacion no es preciso, puede ignorarlo.

Configuracion y opciones: configuracion del método de programacion de la NAND, consulte la siguiente seccion para
obtener mas detalles: configuracion y opciones (para el personal de mantenimiento del equipo, por lo general los ajustes
por defecto, no es necesario cambiar)

Cambio de bloque de datos: el usuario navega por el bufer de datos por blogue, después de cargar el archivo o leer IC, el
usuario puede utilizar el software para navegar directamente por los datos en el bloque establecido.

ONFI identificacion automéatica de los parametros de IC: el modelo de IC no aparece en el software, para el chip NAND en
linea con el estandar ONFI, el usuario puede utilizar esta funcién para identificar automaticamente los parametros del chip,
ajustar automaticamente los parametros de software después de identificar. Puede leer y escribir directamente, y se puede

guardar como un modelo de IC personalizado, consulte el Capitulo 10 Afiadir IC personalizado para mas detalles.

63


http://www.xgecu.com/

Guia del usuario del software Xgpro - www. XGECU.com
T56/TL866I

6.4 Configuracion y opciones de la NAND

Haga clic en el botdon [Opciones] de la Figura 4 para acceder a la interfaz de configuracion de la programacion.

6.4.1 Programacién de opciones de funcionamiento
Ajustes al leer o programar

Prog. Velocidad: si se produce un error durante la lectura o la programacion, intente seleccionar "Velocidad baja".
1. Operation Options

Erase Before Programming

I:‘ Not clear EBad Block Mark when Erase
Skip Blank (" High Speed
Auto Verify after reading or Progragoning

I:‘ Elank Check Before Prograwming
|:| Read Deviee Unicgque ID (UID)

6.4.2 Bit flip Permiso

Fijado por el bit de correccién de errores ECC requerido, normalmente fijado por defecto, no es necesario modificarlo.
Nota: Al leer o escribir en el chip, la NAND se invertira en bits, por lo que el archivo de datos leido puede no ser exactamente
el mismo cada vez. Los datos del archivo son validos siempre y cuando la verificacion automatica se haya superado durante

la lectura, lo que significa que los datos de error estan dentro del rango permitido.

2. Bit Flip Permission

(" 1bita/512B {  4bits/512B (  Sbits/S512B (@ Zdbits/1024: ( 40bits/ 10241

6.4.3 Personalizar los pardmetros de la NAND
El software permite al usuario configurar los parametros de la NAND de acuerdo con la hoja de datos del IC. En teoria, el usuario

puede afadir cualquier IC NAND personalizando la configuracion, consulte el Capitulo 10 Adicion de IC personalizados para

3. Customize NAND parameters

I:‘ Customize Setting

Page Size : |4,:,95 J VCC Voltage |3.DV ﬂ
Spare Size : |224 J Bus Width : |E Bits J
Pages per EBlock : |54 J PIN CONFIGURATICH : |ONFI =TD J
ElocksPer#CE (Die) : |2043 J PACELGE : |TSOP4EI J
HCEn (Die) : |1 J Internal ECC : |Disable J
#REn Pins |1 J Device ID : ZC DC

View Config Resault |

obtener mas detalles.
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64 4% mbre de archivo/ Ruta/ Particion asignada

4. File name / Path / Block Assigned

Temporary Buffer Floder:

Data sccess method: (5‘ Single File Mode ,A4ll Datas

(" Single File,Partitions Mode

(" Mulriple Files and Partitions

Caleu.

CRC3Z

Zet Buffer Floder

|D Y Xgpro_TS56Y UserData’ NAND

PLRT.

ST_BLE

END_ELKE CNT_ELK File

[u]

=l {=l] |D:\XgpruiTSS\UsE:Data\NﬂND\Partil.

hin

100

199 95 |D:\Xgpro_TSs\UserData\NmD\Part_Z.

hin

a

o+ ¥opro_T56} Userbatal HAND Part_3.

hin

u]

|D 1Y Xgpro T56Y UserData\NANDY Part 4.

hin

o+ ¥opro_T56} UserDatel HAND Part_S.

hin

|D Y Hgpro TS5eY UserData\NANDY Part 6.

hin

o+ ¥opro_T56} Userbatal HAND Part_7.

hin

OO00000EE

6.44.1

La carpeta donde se almacenan los archivos temporales cuando se accede a un solo archivo.

o| o 9| 2| o @
o| o 9| 2| o @

\
\
\
\
\
\
\
‘ |D:\Xgpro_TSS\UserData\NﬂND\Part_E.

Carpeta temporal

hin

Los archivos NAND pueden ocupar mucho espacio en disco. S6lo cuando la capacidad del disco es baja, es necesario establecer

la carpeta a otro disco, normalmente no se necesitan cambios.

6.4.4.2

Meétodo de acceso a los datos

® Modo de archivo Unico, todos los datos: todos los datos proceden de un Unico archivo de memoria intermedia al

programar, o se almacenan en un Unico archivo de memoria intermedia al leer. En general, este modo se utiliza en copia

impresa.

® Modo de archivo Unico, particiones: los datos proceden de un Unico archivo de memoria intermedia (cargado por el

usuario) cuando se programa, o se almacenan en el archivo de memoria intermedia cuando se lee. Al programar o leer,

los datos se gestionan por particion.

PARTE: Seleccione la particién a utilizar

ST_BLK: Bloque inicial de la particion
END_BLK: Fin de blogue de la particion

CNT_BLK: El numero de bloques de datos en el archivo para la particion actual (el nimero real de bloques de datos

a procesar) Nota: El tamafio de la particion (END_BLK-ST_BLK+1) debe ser mayor que CNT_BLK cuando se configura.

La memoria de la particion siguiente no puede solaparse con la particion anterior.

® Mdltiples archivos y particiones: El modo particién es igual que el anterior, pero cada particion utiliza su propio archivo,

que no utiliza el archivo buffer.

En la produccion en masa, el modo de particion NAND se utiliza generalmente para el proceso de omision de bloques

defectuosos, que puede ser configurado por el usuario segin sea necesario, consulte Gestion de bloques defectuosos para

mas detalles.

6.4.5 Configurar area OTP

Solo el programador T56 puede soportar OTP

Algunas NAND tienen un area especial OTP donde se pueden escribir datos, generalmente utilizada para almacenar los

nameros de serie. datos fijos o invariables, etc. OTP es la abreviatura de "One Time Programmable”, que significa

programable una sola vez. Una vez programados los datos de esta area, no se pueden volver a programar.

Al leer el IC original, puede comprobar esta opcion, después de la lectura, compruebe si los datos del archivo de datos OTP

estan completamente vacios. Si hay datos, los datos OTP deben escribirse en la nueva NAND juntos al copiar.
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5. Set OTP Area

[
[]

‘D (W Egpro TSeh UserData’\NANDY OTP_data.bin

u]

Archivo de datos OTP: Desactivar o activar OTP

Paginas OTP: se refiere al nimero maximo de paginas en esta area, sélo se puede establecer el nimero menor de paginas.

6.4.6 Espacio libre en el expediente

6. Spare Area in the File

(@ Include Spare Area

(" none

Debido a la naturaleza especial de NAND FLASH, el archivo de datos es si incluye los datos

de repuesto. Si no se incluye: el archivo no incluird los datos del &rea de repuesto.

6.4.7 Modo de gestion de bloques defectuosos

3 modos de gestion del bloque defectuoso

¥. Bad Block Handle Mode
(" Skip Bad Elock
fi Hard Copvy

(" Replace Elock  RBElock# | a
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6.4.7.1 Saltar Bloque Malo

Si se encuentra un bloque malo durante la lectura o escritura de IC, el programador omitird el bloque malo. Y procedera
directamente al siguiente blogue. como se indica a continuacion:
Archivo de datosNAND Flash

Bloque malo

Bloque malo

/)

6.4.7.2 Copiaimpresa

Fuerza la lectura o escritura de datos independientemente de si el bloque esta marcado como bloque defectuoso o no. Si la
verificacion muestra error durante la escritura, se detendra la programacion. Este método se utiliza generalmente para el

mantenimiento técnico cuando se sustituyen los chips de memoria.

6.4.7.3  Sustituir bloque defectuoso

Los bloques defectuosos se escriben al principio de un conjunto de blogues especifico, lo que permite al sistema sentir
l6gicamente que la memoria sigue siendo un area contigua, y se utiliza generalmente en el modo de particionamiento.

Consulte las instrucciones detalladas en el ejemplo de configuracién que se muestra a continuacion. El tipo de niamero en el
bloque de inicio (ejemplo: 900) es el indice de bloque de reemplazo real que se escribe en FLASH cuando se encuentra el bloque

defectuoso.

6.4.7.4 Habilitar el archivo de algoritmos definidos por el usuario

En el archivo DLL de algoritmo personalizado, antes de la programacion el usuario puede realizar el procesamiento de datos o el
calculo automatico del nimero de secuencia para cualquier dato del bloque, asi como realizar algoritmos ECC, etc. También es
posible rellenar automaticamente la tabla BBT con datos segln los bloques erréneos omitidos durante la programacion.

Para mas detalles, pongase en contacto con nosotros y podemos personalizarlo segln sus necesidades.

6.4.8 Ejemplo de configuracion 1 (MT29F1GOSABAEA)

Método de funcionamiento: archivo Gnico, modo particiones, omitir bloque defectuoso
1) programar NAND FLASH con particién
2) modo de procesamiento de bloques defectuosos: omitir bloque defectuoso
3) Datos del fichero: el fichero incluye los datos de la zona de reserva.
4) Utiliza 2 particiones:
La primera particion: de 0# a 199#, un total de 200 bloques, la longitud real de los datos escritos es de 10
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To6/TL8BfBques La segunda particion: de 1000# a 1023#, un total de 24 bloques, la longitud real de los datos

escritos es de 5 bloques
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U 1£948%1izados los ajustes anteriores, puede iniciar la programacion. Los resultados de la operacién

se muestran en la Tabla 1-2. Si la longitud del archivo de memoria intermedia no es suficiente, la

programacioén finaliza.

Si la longitud del archivo del buffer excede la longitud de los datos del BLOQUE (Total 15 bloques) que se van a escribir,
se termina la programacion. La interfaz de configuracion se muestra a continuacion:

—4. File name / Path / Block Assi i

4

Data access method: Zingle File Mode iAll Datas

G Single File,Partitions Mode
Multiple Files and Partitions Calou, CRC3Z

Temporary Buffer Floder: Set Buffer Floder
|D:\XgprniTSS\UsE[DatE\NAND
FART. ST _BLK END ELK CNT_ELE File
1| o L [+ Zopro_T56\ UserbatatNAND Part_1.hin J
2 1000 1023 5 ID:\XgproiTSS\UserData\NjLND\Part72 _bin
INE 0 0 RN | END- T ST A T a: A T %
D 4 | o | o | o ID:\XgpruiTSS\UsErData\NmD\Part74.h1n J
D 5 I o I o I [u] ID:\Xgpro_TSS\UserData\NAND\Part_S.bln J
D 6 | ] | ] | o ID:\XgprniTSE\UsErData\NmD\Partiﬁ.hln J
D 7 I o I o I [u] ID:\Xgpro_TSS\UserData\NAND\Part_?.bln J
D 5 | ] | ] | o ID:\XgprniTSS\UsErDatS\NAND\Part.fB.hln J

Tabla 1-2 : Programacion Diagrama de proceso

Buffer ArchivoNAND Flash

Archivo Inicio

2112x64 bytes 0# Bloque
2112 x64 bytes 1#.....6# bloque
*6 bloques Particion 1

2112 x64 bytes
2112 x64 bytes
2112 x64 bytes

7# Bad Block skipped
Bloque 8

o#

10#10 bloques final

1004# Bab Bloque Omitido

Notas:

En este ejemplo de configuracion, al leer o verificar, también se hace por particién
1. Leer 10 Bloques de la particion 1 y guardarlo en el fichero
2. Lee 5 Bloques de la particiéon 2 y guardalos en el fichero
3. Leer el final.

Al configurar las particiones de forma flexible, puedes leer o escribir individualmente los datos de uno o varios blogues.
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6.4.9 Ejemplo de configuracion 2 (K9F1208U0C)

Método de operacién: archivos multiples, modo particiones, reemplazar

1)
2)

3)
4)

5)

6)

bloques defectuosos Pardmetro K9F1208UOC:
Capacidad del Cl: (512+16)*32*4096

bloques Tamafio de pagina: 512 bytes
Tamafo de reserva: 16 bytes

Paginas por bloque : 32 paginas

Tamafio del bloque : 4096

Utilizar tabla de particiones para escribir NAND FLASH

Modo de manejo de bloques defectuosos: reemplazar bloque, si se encuentran bloques defectuosos, escribir en la posicién

inicial del bloque 4000
Datos de archivo: incluye el &rea libre
Utiliza 2 particiones,

La primera particion: de 1# a 1000#, un total de 1000 bloques, la longitud real de los datos escritos es de 100

bloques La segunda particion: de 2000# a 3999#, un total de 1000 bloques, la longitud real de los datos

escritos es de 3 bloques

El archivo de datos escrito es: PART_1.BIN Particion 1
PART_2.BIN Particién 2.

El proceso de programacion se muestra en la Tabla 1-3.

4, File name / Path / Block Assigned

Tewporary Buffer Floder:

Data access method: (7 Single File Mode , ill Datas

Single File,Partitions Mode
(@ Multiple Files and Partitions I Calcu. CRC32

‘D :\Xgpro T56\UserData’NAND

PART. ST _BLK END_BLE CNT BLK  File
Vi o [ 1000 [ 100 [p:\Eepro_TS6%UserData\NAND\Part_i.bin

2 | zooo 3000 3 D:Xgpro_TSE\UserData)NANDYFart_z.bin

B —
D:%Egpro_ TS50\ UserData’WAND, Part_3.hin

|D W Egpro TSeY UserDaca\MANDY Part_4.bin

ihEgpro T56%\ UserDataWAND, Part_S.hin

|D W Egpro TSeY UserDaca\MANDY Part_&.bin

|D thEgpro T56\UserDataNAND, Part_7.hin

o| of of o of o
o| of of o of o
=

|D W Egpro TSeY UserDaca’\ MANDY Part_S.bin

7. Bad Block Handle Mode

(" skip Bad Block

Hard Cop

(@ PReplace Block  RBlock# 4000
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(512+16)x32bytes NAND Flash

528x32 bytes

Archivo:Parte_1

0# bloque RES

528x32 bytes

\ 1# Blogue 1a particién inicio

528x32 bytes

\ 2# bloque

528x32 bytes

N# bloque

528x32 bytes

N+1# Bloque defectuoso

N+2#

528x32 bytes

528x32 bytes

Archivo:Parte_2

4000 # Sustituir Partel N+1

4001# Partel bloque malo x

4002# Parte2 2001#

6.5 Programar NAND a través de ISP

La programacion ISP so6lo soporta SPI NAND IC, seleccione el modo X1, marque la opcion <ICSP port> para programar. El

proceso de programacion ISP no difiere del uso del adaptador. No separe los tres cables, mientras conecte las dos lineas GND y

las lineas de reloj CLK.

6.6 Guardar archivo de proyecto

Para todos los parametros de configuracion, puede "Guardar proyecto” en el archivo de proyecto. Cuando se utiliza de nuevo,

basta con abrir el archivo de proyecto y se puede programar directamente. Es adecuado para la produccién en masa.
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6.7 Copia de la memoria NAND Flash del chip original
6.7.1 Notas:

En la reparacion de equipos, a menudo tenemos que leer los datos de un chip original, copiarlos en otro chip nuevo y, a

continuacion, soldarlo a la placa. Para garantizar que el chip pueda funcionar correctamente, los usuarios deben prestar

atencion a los siguientes puntos:

1. Copiar la configuracion del chip: Utiliza la configuracion por defecto del software programador.
Configuracion de opciones: debe utilizar copia dura, los datos del archivo deben incluir el area de reserva, todas las
demas opciones no estan marcadas por defecto. Cuando se lee en este modo, el programador puede leer todo el
contenido del chip (incluido el contenido del bloque defectuoso) en el archivo.

2. Algunos chips NAND FLASH tienen el ID tnico. Las aplicaciones de sistemas integrados pueden leer el ID (nico del
chip y realizar operaciones de cifrado en el programa, ya que el ID Unico lo establece el fabricante del chip en fabrica
y no se puede cambiar ni copiar. En este caso, aunque haya copiado correctamente todo el contenido del chip
(incluido el contenido OTP), no funcionara correctamente después de sustituirlo por el nuevo chip.
Por ejemplo: MT29F4G08ABAEA tiene el ID Unico (16+16 Bytes) , que soOlo se puede leer, no se puede
reescribir. Si la aplicacion esta cifrada por este método, no se puede reemplazar con el nuevo chip a menos que
pueda modificar el software del sistema embebido.

3.  Area OTP (One-Time Programmable Storage Area)
El area OTP solo existe en algunos chips NAND Flash, por favor consulte la hoja de datos del IC para més detalles.
Por ejemplo: MT29F4G0O8ABAEA tiene los datos OTP de 30 paginas (30Paginas*2112 bytes). Al leer, debe leer el
contenido OTP al mismo tiempo. Comprueba si el archivo OTP esta completamente vacio (FF), si hay datos OTP,

necesitas escribir OTP al mismo tiempo cuando programes. Sélo el T56 puede leer y escribir datos OTP.

Lee el contenido de la OTP, como se muestra a continuacion:

5. Set OTP Area

v Eead or Programming OTP area

[ OTP PROTECTED After Programmi Jelect OTP data file

|D:HXgprDHUserDataHNﬂNDHOTP_data.hin

OTFP Pages Per Die : 30

6.7.2 Configuracion y opciones

Ajustes por defecto: copia impresa, modo de archivo Unico todos los datos, incluye area de reserva (OOB)

6. Spare Area in the File 7. Bad Block Handle Mode
(i Include 3pare Area (_\ 3kip Bad Elock
(_‘ none (5‘ Hard Copy

{ " BReplace Block  BElock# 0
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6°7.35t%er el chip original y guardar

Haga clic en el botdn [Leer] de la barra de herramientas para iniciar la lectura del chip, como se indica a continuacion:

1Chip Read APP Wersion: 10.75

MODEL: MT29F1GO8ABAEAWP
Use Adapler:TSOP48 DIP48 Save Log |

Pins Detected Passed!

D O 2CF1 ... Ckl

D: Calcu.available disk capacity: 199 GB

Reading Mand Flazh : Succeeded. Time : 16.435 S -- Flash Size 1135165 KB
Feading Mand OTP : Succeeded. Time : 0062 S -- OTP Size (61 KB

Data was zaved ta the file: DoXgproUserDatsWANCVI TP _data bin
Yerifing hand Flazh : Succeeded. Time : 0672 5 -- Flash Size (133165 KB
Yerifing Mand OTP : Succeeded. Time : 0015 S -- OTP Size (61 KB

werifing Succeeded

N

Read and Verify by one key

Reading +Verifing Succeeded

100% | |

View ddpter | Read | BACK |

— Location in Sacket

T50P48_DIP48

i i
i i
e [
i i
e )
i |
i |
i i
i i
i i
i i
i i
e )
i |
i |
i i
i i
i i
i i
i i
e )
o [ e
i |
i |

Salga del cuadro de didlogo Leer, haga clic en el boton [Guardar] de la barra de herramientas para guardar flash en un nuevo

archivo.

6.7.46. Copiar nuevo chip

Seleccionar el modelo de ClI correcto y [Cargar] el archivo de datos

Coloque el nuevo chip en el zécalo, haga clic en el botén [PROG.] de la barra de herramientas, aparecera la siguiente interfaz:

haga clic en el botén [PROG.] para iniciar la programacion.

| Chip Program  APP Version: 10.75

' MODEL: MT29F1G0BABAEAWP
| Use Adapter: TSOP48 DIP48 Save Log |

I |Pinz Detected Passed

|10 Ox 2CF1 . ikl

Eraze MAMD FLash : Succeeded. Time : 21356 m=

Programming kand Flash ...

! Bytfer File Size: 1351658

I |Programming Mand Flash @ Succeeded. Tilne : 0.525 S -- Flash Size 135165 KB
|| |Programming Mand OTP : Succeeded. Time : 0.000 5 -- QTP Size 161 KB
“erifing Mand Flash  Succeeded. Time : 0,438 = -- Flash Size 135165 KB
Yerifing Mand OTP : Succeeded. Time : 0.015 % -- OTP Size (61 KB

Il |verifing completed

. Erase/Program/Verify

I | Programnung +Venfing Succeeded

1003 | |

! View ddpter Program | BACK

—Loeation in Socket

TSOP48_DIP48

i ]
i ]
e [
) e
i ]
i ]
i ]
i . 2]
) e
e ]
i ]
i ]
i ]
. |
e ]
i ]
i ]
i ]
i . 2]
) e
i ]
e [
i ]
i . 2]
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1.

Es posible que la velocidad de programacién del chip sea mayor que la de lectura, porque el software se salta
automaticamente el contenido de los datos vacios durante la programacion.

En el proceso de lectura, borrado o programacién, si el chip tiene bloques defectuosos, aparecera la punta, pero no

afecta a la programacion del chip.

No es necesario comprobar el bloque defectuoso antes de copiar. Siempre que la verificacion sea correcta y no haya ningin
error al programar, el nuevo chip copiado estara disponible. Si hay un bloque defectuoso en el nuevo chip, el software omitira
la escritura si el bloque defectuoso son datos vacios al copiar. Si el nuevo chip tiene un bloque defectuoso, y el chip original
tiene datos para escribir en la ubicacion de este bloque defectuoso, los datos no se pueden escribir en este bloque
defectuoso, se producira el error de programacion. Por favor, sustitiyalo por otro chip nuevo, (la ubicacion del bloque
defectuoso del nuevo chip es generalmente aleatoria).

Los reparadores no suelen saber cémo tratar los bloques defectuosos, por lo que sélo copian directamente con el modo de
copia dura.

6.8 Configuracion ECC interna de la NAND

Notas: (La opcion ECC esta desactivada para los chips sin funcién ECC)

1.

o M w DN

3

6.9

Todos los ECC estan activados por defecto, si quieres, puedes desmarcar la opcién.

Habilitar ECC interno es la mejor opcion, alta fiabilidad, los datos leidos cada vez es el mismo, no hay bit flipping.

Habilitar lectura ECC + Habilitar escritura ECC, (misma fiabilidad que el chip original)

Activar lectura ECC + desactivar escritura ECC (los datos pueden invertirse, menos fiables que los datos del chip original)
Desactivar lectura ECC + Activar escritura ECC (no utilice este método)

Desactivar lectura ECC + Desactivar escritura ECC, la probabilidad de flipping es el doble que la del tercer método, y la
posibilidad de error es mayor, y la fiabilidad es peor que la de los datos del chip original.

El chip tiene correccion ECC interna, pero el dispositivo no utiliza la correccion ECC interna, Debe deshabilitar ECC interna
al leer o escribir. Esta situacion debe ser rara, si al leer y escribir mediante ECC habilitado, el chip no funciona
normalmente, pruebe con [deshabilitar lectura ECC + deshabilitar escritura ECC]. La conmutacion de la funcion ECC se

muestra en la siguiente figura:

Customize NAND parameters

[T Customize Setting

Page 3ize : 2045 VCC Woltage 3.0V -
Spare Size : 128 Bus Width : & Bits
Pages per Block : |z PIN CONFIGURATION : |~ymFT =TD
BElocksPer#CE (Die) : 1024 PALCEALGE : IETSorE]
H#CEn (Die) : 1 Internal ECC & |ppanle -
#REn Pins : 1 Dewvice ID : 2C 14

Wiew Config Resault |

Calculo de la direcciéon del archivo NAND

Calculado en dos casos:

El archivo incluye un érea de reserva

La ubicacion de los datos en el archivo = n Bloque x ( Tamafio de pagina + Tamafio de reserva ) x el nUmero de paginas por
bloque
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Ubicacién de los datos en el archivo = n Bloque x Tamafio de pagina x el nimero de paginas por bloque
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/. VGA_HDMI ISP y herramientas

Solo el programador T56 puede soportar esta funcién

7.1 Diagrama de cableado VGA HDMI ISP

Utilice el adaptador VGA_HDMI para conectar un cable VGA o HDMI, o un cable ISP a la placa base del televisor. Cuando se
programa en circuito, normalmente se requiere que la placa base del televisor esté en modo de espera y utilice una fuente de
alimentacion externa.

Diagrama de cableado general como abajo:

De acuerdo con los requisitos de la placa base, la programacion VGA en circuito se puede utilizar en una variedad de formas de
conectar. T56 puede reconocer automaticamente la conexién de hardware, no es necesario hacer ningln ajuste en el software.

XCecu ™ VGA to USB3.0/USB2.0
VGA/HDMI ISP

MRFA mREN

.
8 HOMI
.
=
>
» P VGA
:
.
“Ufl':‘u"‘l‘:Lf Conmect 10 ISP GND
——hezseawdl o ':"_"_;;_:' —RX/SDA
' LB —TX/SCL

P00 00000

Not Cannect

SN-ADP-VGA

Foto de conexién mediante cable VGA

Foto de conexion a través de HDMI
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f8R [deBEBHexion a través de ISP

GND -->VGA 10# 0 VGA shell ~ /SDA-->VGA 12#/ CLK -->VGA 15#

7.2 Programacion en circuito VGA_HDMI

Nota: VGA en el circuito de programacion 25 FLASH, en la actualidad sélo el apoyo MSTAR parte de la placa base, en la
actualizacion posterior se mejorara gradualmente

Conectado a la placa base, fuente de alimentacion de la placa base, mantener TV en estado de espera

7.2.1 Chip deidentificacién automética

Haga clic en el boton [AUTQ], aparecera el cuadro de didlogo, seleccione el
puerto VGA _HDMI_ISP. Haga clic en el botén [Detectar] para encontrar
automaticamente el modelo de chip y seleccionar el chip.

¥gpro w1075
File(F) Select IC(S) Project(F) Device(D) Tools(v) Help(H) Language(l)

~ A EE:% i L < Fraze
L B ‘ 80, W0, BB @.-'ERIF‘I +an  Eam o [ig @

Select IC ‘*‘ ’—IC Information (Mo Project opened )

ChipType:  WGE&_HOMI  ChkSurm: 0x20BE 6C09
MST_EXT_W23(i= @ISP_VGA j IC Size: Ox400000 Bytes { 4194304 Bytes )
Auto Search 25 Flash or WGA HDMI ISP o
| —funetion deseription r Location In Socket
| Only for /16 Ping or VG4 HDWI ISP 25zeries large
caparity Flash IMemory, after detecting corapletelsy, Push =
Select = button to autoratic selection X6 ®
ecu
~Pin Counts or V3A_HDMIL ISP - a
_ - ™ - SN-ADP-VGA
8 Pins s <
16 Pins ¥ g
& Y4 HDMI ISP ¥ s
* *
1 Wlodel with the same D was found . .
please select one g :
1SP-TTL-Part

Ivlodel: IHSTAR MST_EXT_Wz503z GISP_VGA ¥ |
NN LS TAR  MST EXT U25032 ISP VGA

Detect I Select I Cancel I
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7°928%%ctura en circuito de datos del chip
Haga clic en el boton [Leer], aparece el cuadro de dialogo de lectura, haga clic en [Leer].
Al leer, encontrara automaticamente el puerto de comunicacion de la placa base y el protocolo para entrar en modo SPI.

E e = Erase [
L[ — @Lm{ Iﬂ’ERIF +an b [ PROG. ;:H.EIE ® spour CMJ:U.
1C Infarrmation{Mo Project opened)
. ChipType:  WGA_HDMI  ChkSum: Ox20BE 6C09
e BISP_VGA j 1C Siza: Ox400000 Bytes ( 4194304 Bytes )

f Chip Read  APP Version: 10.75

i —ReadRange—‘ MST_EXT_W25032 —— rLocation in Socket
[V FLA4SH Start Adr eeeeee- End Adr: coeeee-

xGecu ®
* -

- - SN-ADP-VGA
Use Adapter: SN-ADP-VGA ¥ s
Fead saccessfial ! Save Log I :_ :
Start search YGA_HDM_ISP port... . 3
Respond Moral &t Port: WG (SDA-=PINT 2 SCL-=PIMNTS) - X
Enter ZPI mode. .. successiul : :
Device I0: EF 40 16 - =
Reading FLASH .. Succeeded. Time : 139156ms - -

2 '
Fead Finishec! k_ ISP TTL-Port

. Viewhdpter | Read | BACK |

Tiempo de lectura 137 segundos, haga clic en [Atras], por favor [Guardar] los datos

7.2.3 Programacién en circuito VGA

Haga clic en [CARGAR] en la barra de herramientas para cargar el archivo de datos que se va a escribir, como se muestra en la
siguiente figura:

BS xgpro w1075
File(F} Select IC(%) ProjectiP) DeviceiD Tools() Help(H) Language(l)

@ Lo ESMT ‘ EAUTD Ei‘ﬁC]{ECK EE:%U\FK @‘ERIF‘{

= Eraze

+ian RAMS

Select IC IC Infarmation({No Project opened)
ChipType:  WGA_HDML  ChkSurn: 0x20BE 6C0
“ MST_EXT_W25032 BI5P_WGA I j { IcSze: 0400000 Bytes ( 4194304 Bytes
£TF %
A B R R v o | mEw o
mn vy e . @
i A Ew ZEE :n
o e 11BN 2018/7/16 12:54 E
-+ “* 222 BIN 2019/4£19 17:51 E
B s “* 223BIN 2019/5/8 11114 :
=8s o AM2OLY1 28.8IN 201942725 0:43 3
i b ARAZ QLN BN 2018/6/13 9:06 E
3 T % MST EXT W25032@I5P VGAEIN 202171730 14:24 :
) B85 URDB 2019/325 10:23 Ew
RN | MET_EXT W25Q32@I5P VGAE v| |BIN Files(*BIN) v|
open —= . = |
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E@@Jﬁ&ﬁﬁg cargar el archivo, haga clic en [PROG.] en la barra de herramientas para abrir el cuadro de didlogo de programacion.

Haga clic en [Programar] para iniciar la programacion, como se muestra en la siguiente figura:

Chip Program  APP Wersion: 10.75

MST_EXT_W25Q32 o

Start Adv: 00000000

Program Range—l

¥ FLA4SH End&de:  OO3FFFFF

Use Adapter:SN-ADP-VGA

Programmming . Succeeded

Start zearch VGA_HDMI_ISP port...

Respond Moral st Port; Y34 (SDA-=PINT 2 SCL-=PIN13)
Enter P made... successful

Device IDx EF 4016

Erase . Succeeded. Time: 7046 5

Programming FLASH .. .Succeeded. Time : 120047ms
Werifing FLASH | Succeeded. Time ; 133218ms
Programming ..Succeeded

Save Log I

Erase/Program/Verify by one key

View Adpter | | BACK |

—Location in Sacket

-
-
*
-
-
-
*
*
*
-
-
-
L

FEAFRAEEI R AES

XCecu ®

SN-ADP-VGA

1SP-TTL-Port

Se completa todo el proceso de programacion

7.3 Programacion EDID

Conecte el televisor o monitor, haga clic en el botén [Select IC], en el dispositivo de
blusqueda, escriba "EDID". Seleccione EDID_256B @ISP_VGA, como se muestra a

—Search Devic ~Manufactory ~Devic

|ED]D

~Type
@ ALL
(" ROM/FLASH/NVRAM
 MCU/MPU
(" PLD/GAL/CPLD
(" SRAM/NVRAM
(" NAND
(" EMMC/EMCP
 VGA/HDMI

semiconductor

MStar Semiconductor IC Total: 26022

Select I

Cancel

continuacion:

Una vez seleccionado, puede leer, modificar, programar y verificar el EDID.

El método de funcionamiento es exactamente el mismo que el de los chips FLASH normales, por lo que no se describe aqui.
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T56/TL866II ] ] ]
7.4 Herramientas TV: Impresion en serie

Conecte la tarjeta de TV, haga clic en el icono———_ en la esquina superior derecha

Haz clic en el botdn [Serial Print] y el T56 empezara a recibir informacion de diagnéstico de encendido de la placa de TV.
Encienda el televisor. La informacion de encendido se mostrara en la pantalla, puede hacer clic en [Save Log] para
guardar. La secuencia de lineas se encuentra automaticamente por defecto, no es necesario seleccionarla manualmente.

La velocidad en baudios es 115200bps por defecto, por favor cambie la velocidad en baudios si hay un cédigo desordenado, como

sigue:
TW/LCD Monitor Tools =
Information Save Log Clear |
—Fig. Adapter
Note:
1. VGiL / HDMI / ISP port can be found automatically
2. You can connect any one port to operate ®
3. Click <View adapter> to sees more possible connection XGCecu
4. Please zwitch baud rate if there is garbled code wher : : SN-ADP-VGA
[PORT: 5] ¥ ¥
Tser termination! = -
E 3 -
- -
- .
- .
- -
- -
- -
- .
1SP-TTL-Port
lee eee
= =
= | =
2@ (2 s
SiRleig
€ >
rSelect Lines of Serials Port —| Baud Rates —————
Display Resulti H -
& auTo & 115200 Bt/ isplay Resultion IVGA 640450 G0HZ j
 1: ¥GA [RYD->12, TXD->15] 0 57600 BitsfS Calor Pattern I\Fertical Color Bar j
" 2: VGA [RHD->15,TXD->12] ) 38400 Bisfs
7 3 WGA [RED-> 4, THD-=11
[ : ] " 9500 Bits/S
4 YGEA [RED-211,THD-= 4]
7 51 HDMI [RAD- 16, THD-3»15] Wiew Adapter | Yidea Signal Stark |
™ 6 HDMI [RXD- 15, TXD->16]
71 15P [RXD-> 5,THD-3= 3] |
€ & 15P [RRD-> 3,TXD-> 5] Read Monitor [TV Parameter | Serial Print | BACK I

Haga clic en el boton [STOP] para dejar de recibir mensajes.

7.5 Herramientas TV: lectura de los parametros del monitor o del televisor
Conecta el televisor o el monitor, en estado de espera.

TV
Haga clic en el icono "= en la esquina superior derecha,

como abajo, haga clic en [Leer Parametro Monitor/TV].

Mostrar como sigue:
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TW/LCD Moeniter Tools

Information

Fead EDID (EDID) on Port: VGL
EDID Length @ 128 Bytes

Monitor Descriptor and Wendor information
SM: WI11640002969

MNAME: 323E7QJ3

Manufacturer MNawe: PHL

Product Code: C127

Serial Nurber: 01010101

Week of Manufacture: 40

Year of Manufacture: 2016

EDID Structure Version : 1.3

TV Parameter

Basic Display Parameters and Features
Wideo Input Signal Type: Analog
Mz Horz Size (in cm): 70

Sawe Log Clear |

FS

Max Vert Size (in cm): 39
Garra Value: 2.20

€

11 WGA [RXD->12, THD->15]
7 21 VGA [RXD->15,TRD-312]
7 3: WGA [RXD-> 4,TeD->11]
7 41 VGA [RXD->11,TRD-> 4]
7 5: HOMI [R¥D->16,THD-315]

r Select Lines of Serials Port —| Baud Rates ——————

@ auTO % 115200 Bits{5
' 57600 Bits/S
7 33400 Bits/S

7 9600 Bitsfs

>

Wiew Adapter |

1 &1 HDMI [RXD- 215, TXD-216]

—Fig. Adapter

XGecu ®

SN-ADP-VGA

.
&
*
-
-
*
.
-
®
-
-
.

ERLERSLE RN ERE

15P-TTL-Port

aNg
EEEY

aND
Yas/xy

Display Resukion [HDNI: 1280x720F -60HZ |

Color Pattern IVertlcal Color Bar j

Wideo Signal Start |

7 71 I5P [RED-= 5, THD-= 3] I

7 & I5P [R¥D-> 3,TxD-> 5]

Read Monitor/TY Parameter I

Serial Print | BACK |

7.6 Herramientas de TV: Sefal de prueba de video HDMI, VGA

Conexién de sefal de prueba de video, debe utilizar el adaptador especial T56 SN-ADP-VGA para conectar VGA o HDMI

Haga clic en el icono "=
de sefial VGA o HDMI saldran.

4. Please switch haud rate
[PORT: 5]

TUTser termination!

[PORT: 5]

TUTser termination!

<

—Select Lines of Serials Port —|

& pUTO

11 WGA [RND->12, THD->15]
20 WGA [RND->15, THD->12]
% VGA [RRD-> 4,THD->11]
40 YGA [RED-=11, THD-> 4]
€ 5t HDMI [RiD- 316, THD->15]
€ 6t HDMI [RD->15, THD->16]
" 7:15P [RND-> 5,TRD-> 3]

" & ISP [RND-> 3,TxD-3 5]

if there is garbled code wher

TW/LCD Menitor Teals
Infarmation Save Log Clear |
—Fig. Adapter
Note:
1. WG4 / HDMI / ISP port can be found sutomatically
Z. Tou oan connect any one port to operate ®
3. Click <View adapterr to see more possikle connection XGecu

SN-ADP-VGA

(R R AR RN SR
FELEFESRERERS

15P-TTL-Port

>
Baud Rates
Display Resultion |HDMI: 12850x720F -80HZ
@ 115200 Bits/s pay I % -
' 57600 Bits/S Colar Pattern I‘.Fert,ical Color EBar -
38400 Eits/S
7 9600 Bits/5
Yiew Adapter | Wideo Signal Start
I Video is outputting, .. (Ik may take a few seconds For the display to respond) (@

Read Monitar/ Ty Parameter

| Serial Print | I STOP |

Haga clic en [STOP] y retroceda
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T56/TL866II

8. Identificacidon automatica

El automatic-identificatiom es para la serie SPI 25 flash. Realiza la seleccion rapida de 25 chips norflash.

Interfaz de identificacion: 8-pin y 16-pin chip en el zécalo ZIF, T56 soporta VGA_HDMI interfaz ISP

Identificacion del zécalo

ZIF

EYy
Haga clic en el icono [AUTO]ﬂ de la barra de herramientas, como se muestra a continuacion:

¥gpro w1075 — O X
File(F) Selecth(%] ProigchiP) Dewvice(D) Tools(v) Help(H) Language(l)

= i ok = Erasze ] a
= LoAD HS’MH Dm0 |Wcrmcx @Lm @VERIFY +m R [ PROG. i@,} 2 s CALCU. ele

—
—Select IC IC Information (Mo Project opened)
ChipType:  MAMND ChkSurn: Mot Used ®
| MT20F 1GO1ABAFDWE (x4 )(NWE72) @RDFNE | j { e S 0x00_08800000 Bytes 139264 KB XCecu™ Pro

Save Log | Clear |

v

1
Block @File:l a ﬂ

e o o ol o o o o o o o o o o

rograwner Conhected.

e o o ol o o o o o o o o o o

evice 1: HGecu TS56 Wer: 00.01.37
UZE POWER WOLTAGE: 04.91V

USE SPEED MODE: HZ 450MHZ
R R R R R R A R R R ]

Pagelize :
Sparefize :
ez Per Elock :
Elocks Size :
rotal Elocks :
Device Size :
Bus Width :
nCE# Pin :
nRE# PIN :

2045

a8

64

1Z8KEE + SEEB
1024

1Z8ME + S192ZEB
g

1

1

[ Erase befare
[ werify after
[ skip Blank

1 Austo SH_MURM
Addr.Range: @ Al O

Set Interface
’7(3' ZIF socket ) ICSP py Auto Search 25 Flash or WGA HDMI_|SP
| ~function description r Location In Socket
Only for 8/16 Pins or V&4 _HDMI_ISP 25series large
~3. Customize NAND par capacity Flash Memory. after detecting corapletely, Push <
Select = button to automatic selection ——
) 1 prm—
[T cusvomize Settd “pycoumsorvoA HDMI SP— =
—
Page Size * 2 Pins ':':I
7 16 Pins —
pare fise 7 YG4_HDMI_ISP ==
= = | |
P Elock f—
AES BEE BI0EE 12 Model with the same 1D was found S
. lease select one
BlocksPer#CE (Die| (P ==
—
#CEn (Die) —
—
. —
#REn Pins Model: [cFEON  EmzsTan -]
tlamufact
i | arufactory |
oo | oo
4. File name / Path / Bl
Data access method: & Single File Mode ,A4ll Datas
{7 Single File,Partitions Mode
EBlock 0 Unique ID Options Device.Info
—Optiohs IC Config Informaton
I Fin Detect ¥ Check ID

Sect

[ Blank Check

O¢| 0ooooooo >

00000000

MNote: click the up and down arrows to browse the data of the previous block or
the next block

Ready

Default Progrowancr (1) @ HGecu TEG

Q000 0000 A

®  Seleccione chip de 8 o 16 patillas

® Haga clic en [Detectar], si el chip es reconocido, se mostrara la lista de chips con el mismo ID, seleccione el apropiado.

® Haga clic en el botdn [Seleccionar] en el cuadro de dialogo, la seleccion de IC ha terminado, junto a la lectura o programacién

8.2 VGA_HDMI Identificacion en circuito

ES
Haga clic en el icono [AUTO] " *T_

"_ de la barra de herramientas para comprobar "la

interfaz VGA_HDMI ISP". Para mas detalles, consulte: Capitulo 7 Programacion en circuito

VGA_HDMI ISP.
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9.Pruebas de Cl de l6gica digital

Funciones:

®  Prueba serie 54/74, chips légicos digitales CD4xxx, resultados de la prueba posicionados al pin. Tension VCC ajustable.

® |dentificar automaticamente el chip légico.

® Vectores de prueba definidos por el usuario.

9.1 Chip logico de prueba

Haga clic en el icono [Prueba l6gica] B

muestra a continuacion:

ge)r

de la barra de herramientas para abrir el cuadro de dialogo de prueba, como se

Logic Test
Search: —YWector Symbol definition —  —1IC Position
4053

0: Inpuk Law

1: Input High

L: Ouk Low

H: Cut High

C: Pulse Input

Z: High Impedance

QC High ar 35

x: Ignore

G: GND

Wi WiCC
4076
4077 YOO WOLTAGE
4073 & 5.0v
4081
anEs a3y
4093 2.5y
4099
4501 1.8y
4503
4506 EX]:II:Irt |
by v Import |

ZIFA8
ME'WY CELETE EDIT | COPY |
Reshut [ [1]z]zl4]s]elz]alslalilz]z]4]s]s]
Mormal 0002 Z H Z 1t HO®G GO O OHZ 1 1 ¥
Marmal oo H 2 H L 2 0 g &G 111 2 H 1 1 Vv
Marmal pooz L Z L 0o 2 0 g @ 1 1 1 2 L 0 oV
Marmal pooe 2 Z 2 £ Z 0 g o o0 o 1 Z L0 20V
Marmal poo? 2 Z 2 £ Z 0g o o0 o1 ZH 1 20V
Marmal poog L 2 2 Z£2 Z 0 g G 0 1 0 2 Z Z oV
Narmal result 08 H zZ z Z Z 0 G G O 1 0 Z Z Z 1 ¥
Marmal ool 2 Z Lo 200G a1l on 2 2 2 20V
Marmal o1 2 Z H L Z 0 g a1 o0 2 2 2 2V
all vector Testing Mormal
Yector Table and Test Result TEST I Auto Find BACK |
[

® Después de seleccionar el modelo de Cl, haga clic directamente en el botén [TEST] para ver los resultados de la prueba del

vector del chip.
La tensién VCC es variable

Haga clic en el boton [NUEVO] o [COPIA] para afadir un nuevo chip personalizado

® Las fichas personalizadas se pueden importar o exportar para compartirlas. También se pueden eliminar o modificar.
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T56/TL866II ] ] ]
9.2 Personalizar el chip logico

Haga clic en el boton [NUEVO] o [COPIAR] para editar la tabla de vectores de prueba légica:

‘eckor Table

Mew legic Device

e | 1]z]z[a]s[e]7]s]e]a]s]z]z]a]=]¢]

ooo1
oooz
ooo3
ooo4

1

1
u]
[u]

Pins Counter:

WG Volkage:

H 1

L 0
L 0
L 1

Save New

1

[a]
u]
1

5.0

H

L
L
L

-

-

1

[a]
u]
1

H G

L G
L G
L G

c

C
c
c

H

[l

IC Model: I

16

Back

1 H

0L
0oL
1L

1

=1 =]

1 HV

0L
0oL
1L

o

vectar Symbal Define

0: Input Low

1: Input High

L: Qut Low

H: Out High

Z: Pulse Input

2! High Impedance
OC High or 35

¥ Ignore

i@: GND

Vi ¥CC

Delets Ling
Modify Line

Mewvs Line |

>

rPins Yector Set

R ananr
0naonoannaoan

REER TS E

16
15
14
13
12
11
10

INIRIninimin
HNEAEEEEE

({8 K5 KN K3 (KN K

Modifique y afiada la tabla de vectores de prueba. a continuacion, escriba el nuevo modelo de chip y guarde el nuevo.

9.3 lIdentificacion de chips logicos

Coloque el chip en el zécalo ZIF del programador y haga clic en [Auto Find] , el modelo de chip de légica coincidente se listara

automaticamente, como se indica a continuacioén:

Logic Test
Search: Yector Symbol definition —  —IC Position
— 0: Input Low
1: InpLt High
4001 L: Ok Lows
4002 H: Qut High
4007 C: Pulse Inpuk
4009 Z: High Impedance
4010 QC High or 35
40106 i Ignore
4011 Gi GHD
4012 Wi YOG
4013
4015
4016 WCC MOLTAGE
40161 o 5oy
40162 e
4017 3.3v
40174 25y
40175
4015 e
4019
40193 Export
:}EEE W Irnpork
ZIF48
MEW DELETE EDIT COPY
Reslut | Item(IC Madel)
logic matched 4053
logic matched 744053
Found 2 logic chips matched
Wector Table and Test Result TEST | Auto Find BACK | I
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10. Anadir fichas personalizadas

® Paralos chips que no estan en la lista de compatibilidad de software, hay muchos chips que pueden tener algoritmos de
programacion totalmente compatibles con uno de los chips de la lista. En este caso, puede afadirlos a la lista
personalizada después de la prueba es normal, de modo que usted puede utilizar facilmente mas tarde o exportar la lista
para compartir.

® Para los chips que el software soporta la configuracion de parametros, como NAND, 27C y otras series, varios parametros
pueden ser configurados por el usuario. El usuario puede cambiar la configuracion de los parametros, afiadirlo a la lista de
usuarios después de conseguir la prueba de programacion para pasar.

® Los nuevos chips personalizados también pueden utilizarse como favoritos de los chips de uso comun.

10.1El método habitual para afadir virutas

El mismo tipo de chips pueden ser los mismos algoritmos de programacion exactamente . Pero en general, debido a diferentes
fabricantes, el ID de identificacion del chip es diferente, en este momento, sélo tienes que seleccionar el modelo de chip
compatible, desactive la opcion [ID de verificacion] para leer y escribir para la prueba.

10.1.1 Algoritmo de prueba

Por ejemplo: XM25QH32B (supongamos, que este chip no esta en la

lista de soporte) Podemos seleccionar el mismo tipo de chip W25Q32BV

Hgrre w1076 — O =
B9 18ad file
File(F) SelectIC(S) Project(P) Device(D) Tools(v) Help(H) Language(l)

- H e = Erasqf [ &
& oan | il s | JBDwro [ — EE%LAN‘K Iﬂ'n:Rmf +un Ram |5 i}g& @ spouT cw:u. cRER
~Select IC IC Information{Mo Project opened) 4 .
ChinType:  EEPROM  ChkSum: OxiFE1D4s0 4.Programiming ®
| wasqazey esois | select | j { ICSze:  On400000 Bytes ( 4194304 Bytes ) XCecu " Pro

’rSet Interface

Chip P APP Wersion: 10.75
@& ZIF socket ol = sreien Save Logl Clear |

Address o1 -ngramRange-l w25Q328v ——— Location in Socket
BBBB_BBBB: ?s Bc FF‘LASH Start Ady: Q000000 End 4dr: O0SFFFFF o O Ol O O O Ol ol o o

- . 1 Prograwmmer Connected.
‘]‘]ﬂﬂ ‘]‘310- 6D SF FSTATUSR.EG e i o o o o o o
goob-86268: S5F AF

R Device 1: HGecu TS56 Ver: 00.01.
0006-06830: FB 7D USE POWER VOLTAGE: 04.59V
goob-B646: B8 4A

USE SPEED MODE: H3 4S50MHE
de@p-pes58: CA A7 USeAdaprer.SO.l'CS <> DIPg R R R T T R T e L
fg08-88668: 9B 6% | Progravuming . Succeedad Save Log

g8086-86760: 22 95| |Pins Detected Passed!
AOAE-0080: 42 88 |Erase . Succeeded. Time: 95795

Pratection Dizable..... Ok
gg0g-0696: 28 DA Programming FLASH .. Succeeded. Time : 12016ms
00080-80AB: 23 3C| |verifing FLASH .. Succeeded. Time : 2313ms
AEAB-BEEA: EE DF| |Programming STATUS REG .. Succeeded. Time : Oms
GO00-00CH: 66 08 “erifing STATUS REG ..Succeeded. Time : Oms
Programming .. Succeeded

W2EQ3ZEV [@30ICE
Memory Size : O0x00400000

AgeAe-8eDB: B1 4A .
0000-00EB: 34 75 5.Erase/Program/Verify -
ABAB-BBFB: 94 94
fgoee-8186: BS BA

I i

(TTITOITIIm

oot

0nngn

?

AAAA-G440- B CA [ |
FLASH |_5TATU e dudpter | (| Progam I ) BACE | ZIF48
~Options ————————
¥ Pin Detact I I theck ID | ¥ Off-pratect befare programming  Status register Bytes: 0x00 Ox02
F# Erase before 3.disable ID SPI clock frequency: lm
[ werify after [ Auta SM_MUM
. Reduce clock fregquency if using clip or with ISP port
[V Skip Blank Addr Range: & ALl Sect [ " ¥ o r porel
I Blank Chack O« [ ooooooo0 | -> [ oo3rFeeF| | || |

Ready Default Prograrmmer (1) : HEGecu T56 0000 0000 4
para la prueba, como a continuacion:
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Comblgtahterior, la prueba se ha completado, eso significa que el chip esta programado correctamente seleccionando W25Q32B.
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1) Seleccionar IC W25Q32BV

2) Cargar un fichero de datos

3) Desmarque la opcion [comprobar ID].
4) programa de pruebas
5) Borrar, escribir y verificar completado, si la prueba es correcta, puede ir al siguiente paso. Si fallo, puede

seleccionar otro chip similar para la prueba.

10.1.2 Leer IDy afiadir el modelo de chip

Como se muestra a continuacion:

¥gpro v10.75 1.check ID — O =
File(F) Select IC(S) Project(P) Dewice(D) Toelstv) Help(H) Language() 3. Add new

& o fsor ‘DAUT WC}[ECBIEE%LANK @.FERIF‘I +an|  ean Ejrm {!E{E B saour CALCU. =D

Select IC 1C Information{Mo Project opened)
ChipType:  EEPROM ChkSum: 0x1FE1 D420 ®
| W250328y @SOICE Ij{ IC Sz 0x400000 Bytes ( 4194304 Bytes ) XCecu ™ bPro
ADD NEW IC x
Save Logl Clear |
User-defined IC list
o o R
{[znzsonzzs @sorcs xnc | Refrence | |w2sQ3zEy i
Mz7C125L BDIFZS 3G3_THOMSO amwer Connected.
Ko9GAGOSUOE @Tsopqa SJ‘.HEUNG o o R
YMZEOH3ZE ASOICS TMC kags : e 1: EGecu T56 Ver: 00.0
M2Z7C1284 BDIPZS 5GS_THOM3O Package : |50ICH 15B POWER VOLTAGE: 04.89
K9GAGOSUDE ETSOP4S SAMSUNG ISB SPEED MODE: H3 450MH

R AR R R R R L]

MemorySize : |4MB
v B30ICS

o Sige i Dx0040000
vicg ID: 20 40 16

Supported by IXGecu T56 [ TLEEGII Plus

4.Enter model/MFC/ID > 1D value
Model *MZSGH3ZE
Manufacture #MC
Device ID 204018
UserMame

3
-
|
3
Note:|

B.add to userlist

Save Modify | Add Mew |

Mote ; Multiple choice with CTRL or SHIFT Key

Back |
Apply | Delete I Irnpart Export Share

v Werify after [ Auto SH_MUM
pSkiD Blark Addr R & Al £ cect [Reduce clock freguency if using clip or with ISP port]
I.R.ange. i+ =l
I Blank Check 0¢ [ oooooooo| > [ oosFFRFF| | || |
Ready Default Programmwer (1) : XGecu T56 0000 0ooQ 4
PASO:

1) Haga clic en [Comprobar ID] para leer el ID de chip actual

2) Mostrar el valor de ID actual

3) Haga clic en [ANADIR] en la barra de herramientas

4) Introduzca el modelo de chip, el fabricante, el identificador de chip leido y otra informacion.
5) Haga clic en [Afiadir nuevo] para afadir un nuevo modelo a la lista de usuarios.

6) Basta con hacer doble clic en el modelo de chip de la lista personalizada para utilizarlo.
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10.2 Aiadir dispositivo de la serie 27

Ejemplo: M27C128A no esta en la lista soportada, el método basico de afadir chips es el mismo que antes, el método mas fiable

de afadir es el siguiente:

1. Seleccione IC: Escriba "27C128" para encontrar, seleccione AM27C128 @DIP28 Nota: el paquete del chip y la capacidad del
chip deben ser los mismos.

2. Descargue de Internet el conjunto de datos del CI
M27C128A En la hoja de datos encontrara:
Chip ID: 20 0A, VCC=6.25V al programar, VCC=5V al verificar y leer, VPP=12.50V para programar, tiempo de pulso es
100us

Figure 7. Programming Fiowchart

no={
r_"PETDOps Putse
O
NO
++ Addr
A YES
FAIL
NO Lost
Addr
Vop = OV, Vpp = 3V
Check all Bytes
VADDT15
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356/T586 erdo con los parametros de la hoja de datos, modifique los pardmetros del chip como se muestra a continuacion:

4.

5.

I8 <gpro v10.75

IFiIe(F) Select IC(5)  Project(P) Device(D)

Tools(v)  HelpH)

Languageil)

- O x

~ & 3 s 2 Erase =] &
& o s ‘me e 5 B | +an A [ FROS: {@E Rozor B,y el
- Select 1C IC Information (Mo Project opened)
ChipType:  EEPROM ChkSurn: Ox003F 2000 ®
| [_avercizn o | | j( ICSiem: D000 Bytes { 16384 Bytes ) XCecu™ Pro
Set Interface
|1-‘ ZIF socket 7 ICSP port [T 1C5P_WiCC Enable | ‘oo current Imax; |Defau|t hd @ gpits 16 Bits Save LDgI Clear
Adchess [ol1T=03T4ls[sl7[elalale[clofe[F [ascu
0BB6-0666: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF AL AL AL AR
pO0e-0810: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 1 Programmer Connected.
0000-0020: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FREmmR ey e
: Device 1: XGecu TS56 Ver: 00.01.
0600-0030: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF USE PONER VOLTAGE: 04 .50y
0800-0040- FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF USE SPEED MODE: HY 4S0MHZ
0600-0050: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF N
0B00-0060: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
0600-0070: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF iMz7Cizs @DIPES
0BB6-0686: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF Hemory Size : 0x00004000
0600-0090: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
0800-00n0: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
0600-00BG: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
0e06-00c0: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
0600-0000: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
0B00-00EG: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
0600-00F6: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
0806-0160: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
AfAAA-G4410= = = Cr = = Cr = = Cr = = Cr = = Cr = = Cr = = Cr = = € >
FLASH Device.Info
r~ Options 1C Config Informaton
[¥! Pin Detect ¥ Check ID
VPP Vultage:llz_sov - VDD Write:|g zg5y  w
[Tl Erase before
¥ wrify aftar I Auto SN_NUM vee verifyis.ooy -] Puls Delaviigous -
¥ Skip Blank AddrRange: & ALL 0 Sect
[ Blank Check o« [ oooonono] -» [ ooonsFRF [ |

Ready

Default Programmer (1): XGecu TS5

0000 0000 )

Haga clic en el botén [ANADIR] de la barra de herramientas
En la siguiente posicion, escriba el modelo de chip: M27C128A Fabricante: SGS-THOMSON Chip ID: 20 0A, como se

muestra a continuacion: haga clic en el botén [Afiadir nuevo

ADD NEW IC

User-defined IC list

EMZS5QH3ZE [30ICS
Mz27C128L BDIPZS
K9GAGOSUOE @TSOF4S
EM2E5QH3ZE R30ICE
Mz7C128L BDIPZS
K9GAGOSUOE BTSOP4S

Mote @ Multiple chaoice with CTRL ar SHIFT Key

Apply | Delete

et
Znc Refrence : |AMz7Cl28
5G5_THOMSO
SAMITING
HMC
565 THOMSO Package : IDIPZB
SLMITNG
Mermory Size ! |16 KB
Supparted by IXGecu TS6 § TLEEAIT Plus
Model : | MZTC1ZEA
Manufacture : I aT
Device I I 2004
Usertlame ; I
Mate :
Sawve Modify | Add Mew |
Back |
Import | Export Share

Haga doble clic en el nuevo chip para utilizarlo.
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10.3Afiadir chips NAND

Para los chips NAND, en teoria puede personalizar todos los chips NAND. Para los chips estandar ONFI, también puede

identificarlos automaticamente y afiadirlos a la lista personalizada. Para los chips estandar no ONFI, puede afiadirlos segin la
hoja de datos del CI.

10.3.1 Seleccione un chip NAND de cualquier tipo con el mismo encapsulado

Chip con encapsulado TSOP48 K9GAGO08UOE como ejemplo para personalizar.

Seleccione arbitrariamente un K91G08UOM @TSOP48 (puede seleccionar cualquier otro chip NAND TSOP48)

B *gpro «10.75 - O x
File(F) Select IC{S) Project(P) Device(D) Tools() Help{H) Language(l)
= i o = Eraze =] &
& o [ v | JBDMr'ro qm[‘j]cm:cx EE%LAN‘K Iﬂﬂzﬁlﬂ +un  RAM Fﬁ PROG. i}g& @ spour cnu:u. A
~Select IC IC Information{No Project opened)
ChipType:  MAND ChkSurm: Mot Used ®
I KSFLE0SLIOM @TS0RP4S I j { ICSize:  0x00_N8400000 Bytes 135168 KB XCecu " Pro
Set Interface 1
@ ZIF socket O celect Device Save Log I Claar |
Address | 0] SearchDevice ;
0000-0000: 27 |[koicosvom || |[EERCCIOE KSF1G08U0N BTS0P4S AR
g000-0818: no K9F 1G08U0M BFEGAG3 prnected.
0000-080828: M4E Type ———— K9F1GO08TU0M ETSOP4S HEEEEEEAEEEREAEH
u . K9K1GOGUON ATSOP4E Fu TSé Ver: 00.0
0000-0838: B0 & ALL R VOLTAGE: 04.39
ng0g-ge4e: 58 D MODE: HS 480MH
aege-8e858: A © ROM/TLASENVRAM EEEEE AT AT AW
6086-AB6R: B2 | O MCUMPU
ageE-08870: @ (" PLDIGALICFLD r 2048
0006-0088: 54 | ¢ SRAMMNVRAM 1 64
00068-08908: 38 |  wAND : igsxs -
: +
agea-08AB: B0 ' EMMCEMCE . 1024
A000-08ER: B0
 VEAMDMI r 1Z8ME + 4096
0000-00CO: 48 -
aege-8eDB: A s 1
Be00-00EB: 61 r 1
Be06-88F8: A
Aee6-681688: A
agea-e118: 87
agea-e128: 73
agea-8138: 88 SAMSUNG
agee-8148: 808 Thenr o L
Bege-8158: 688 s
Block 0 I I} SAMSUNG Electronic IC Total: 26022
K Select Cancel
~Options
N Mote: click the up and down arrows to browse the data of the previous
7! Pin Detect W Check 1D block or the next block
[0 Erase before
[ werify after [ Auto SM_NUM
Skip Elark . Ko e
[ skip addr.Range: & aLL Sect Aato Identi. (ONFL) I
[ Blank Check 0« [ oooooooo] > [ oooooooo’ | | |
Ready Default Programwer (1) : EGecu T56 0000 0000 Yy

10.3.2 Consulte la hoja de datos del Cl para encontrar los pardmetros correspondientes

1 Block = 128 Pages
(1M + 54 5K)Bytes

1Page = (8K + 436)Bytes
1 Block = (8K + 436)B x 128 Pages

205728 Paces = (1M + 54 5K) Bytes

\ - = 17,491 Mbits
AN @ bit

8KBytes I 436 Bytes

J
oo~vo7
BK Bytes - ---""’435 ]3\‘.195
Figure 2. K9GAGOBUQE Array Organization
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K9GAGO8UOE Parametro:

Tamafio de pagina 8K (8192) Tamafio de reserva=436 NUmero de paginas por bloque: 128 paginas, numero total

www. XGECU.com

de blogues 2076 bloques Ademas, de la hoja de datos se puede encontrar, el voltaje de funcionamiento es 3.3V 1
pinCE, 1 pin RB, ancho de datos de 8 bits

ID: EC D5 84 72 (leer sélo los 4 primeros bytes)

10.3.3 Configurar los pardmetros NAND

Haga clic en [Opciones] para configurar como se indica a continuacion (3. Personalizar parametros NAND):

¥gpro w1075 — O *

File(F) SelectIC(S) Project(P) Dewvice(D) Tools(v) Help(H) Language(l)

F o = E ] &
. Y s Eraze ¥ ™
=il ~ K | QAUTD 10— EE%LAN‘K LF‘%"ERIH +n R [z PROG. iEI{E @ spovr cw:u. CRENS !
~Select IC IC Information (Mo Project opened)
ChipType:  MNAND ChkSurm: Mot Used ®
KIF1G0SLI0M @TSOP4S | hd
| @ J { IC Size;  Ox00_DB400000 Bytes 135163 KB XCecu Pro
Set Interface
’76' ZIF socket € 1C5P port [T 1c5P_woC Enable ‘ Wee current Imas: |Defau|t :'l = g Bits € 16 Bits Save Log |
-~
. o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
3. Customize NAND par 1 Progragmmer Connected.
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
v Customize Settin 1 .
Deviee 1: XGecu TS56 Ver: 00.01.37
Page Size : lm VCC Voltage @ [3.ov - USE FOVER VOLTAGE: 04.89V
U3E SPEED MODE: H3 450MHZ
Spare Size : [a3g Bus Width : Ih R R R e
: - : -
2 its o o o o o o o o o o o o o R o o o
Hages per Block @ [125 - PIN CONFIGURATION : IONFI STD -l NIND CONFIG RESULT
o o o o o o o o o o o o o R o o o
EljocksPer#CE (Die): |z207s vl PACEAGE : ITSOP48 vl PageSize : 8192
) Sparelize : 436
HCEn (Die) 1 vl Internal ECC : IDisable vl Pages Per Block : 128
X X Elocks Size : 102Z4KE + 54KEE
#REn Pins 1 -I Dewvice ID @ EC Fi Total Blocks : 2076

Device Size @ EGE + 110HE
Bus Width : &
nCE# Pin @ 1
nRE# PIN : 1 4

View Config Resault 3

—4. File name / Path / Block Assi 1

4

Data access method: 0 Single File Mode ,4ll Datas
(7 Single File,Partitions Mode

7 Multiple Files and Partitions

Calcu. CRC3E |
1 v
- o -]
Block @F|Ie.| =

Mote: click the up and down arrows to browse the
data of the previous block or the nesxt block

Elock 0 Unique ID Optiors | Dewice. Info

W Check ID \

[ swuto SM_MUKM
Addr Fange: & ALL

~Options 1C Config Informaton
[¥ Pin Detect
[ Erase before
[ werify after
[ Skip Blark

[ Blank Check

C Sect

Auto Identi. (ONFI) I

Ox | 00000000 -* | 00000000

| |
0000 0000 Y

Ready Default Programmer (1) : EGecu TS56

1. Marca la opcién [personalizar configuracion]
2. Parametro de valor de ajuste segun la hoja de datos del CI

3. Hagaclic en [View Config Result] y podra ver el resultado final en la columna de informacion de la derecha [4].

10.3.3 Anadir alalista de usuarios
= s

Una vez configurados los parametros, afiada una nueva lista de la misma forma que antes, hagaclic en el botén[ADD] dela
barra de herramientas para entrar en el cuadro de didlogo ADD NEW IC, como se muestra a continuacion:
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ADD MEW IC =

User-defined IC list

Mz7Cl28L RDIPZS 33 THOMSO
i g G

IMZ50H3IZE B30ICS ENMC

Mz7C1284 BDIPZE 3GS_THOMSO Package : | T50P43 '
K9GAGOBUDE RTSOP4S SANSUNG

MernotkySize |1 GE

Supported by | XGecu TS6 f TLBSEI Plus

Model : | KoGAGIELIOE
Manufacture I SAMSUMNG
Device 1D : I EC D584 72
Userhlame BLi
Maote
Note : Multiple choice with CTRL ar SHIFT Key save odfy | addriew |

Back |
Export Share |

Apply Delete | Impork

Escriba respectivamente el nombre del IC, el fabricante y el ID del dispositivo. Y haga clic en [Afladir nuevo] para afadir a la lista.

Haga doble clic en el modelo afiadido, puede programar el IC. Si la lectura/escritura es normal, significa que la adicién es correcta.

10.4Cuota de importacion y exportacion

® Paralos chips personalizados, el usuario puede exportar la base de datos para compartirla, sélo tiene que enviar el
archivo de datos exportado al tercero, que utiliza la funcién de importacion para importar la lista.
®  Exportar datos, utilice la tecla CTRL o MAYUS + el bot6n izquierdo del ratén para hacer una seleccion mdltiple y exportar

varios chips a la vez. La extension del archivo exportado es xxx.ULL.
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10.5Las patatas fritas favoritas

Para los chips mas utilizados, hay una lista desplegable de los 10 ultimos chips a la derecha del [botén Seleccionar IC]:

ER xgpro w1075
File(F) Select|IC{%) Project(F) Device(D) Tools(v) He

- o
@ oan [l save Emm ﬁm[""']c]-[El:I{ EE%LMH{ @UERIF‘I i

Select IC
KOF1GOEUOM @TS0P4E
SAMEUNG KOF1 GOEUOM @TSOP4S
ESMT FSOL2G81A(Z048+128) @VFE GAG3
WINEOND W250326Y @50ICE
AMD AMZ7C128  @DIP28
MICRON MTZ9F1 G0 AR AFDWE (<4)(NWE72) @PDFNS
MICROMN MT20F1 GOBABAEAWP  @TSOP4S
INTEL RC28F512P30EF @EGAGS —L|
AUTOD AUTO EMMC{SEP) 1B 1.8V ({recommend)
AUTOD AUTO EMMC_ 8B 1.80 @BGA153(recommend) —LI
ATMEL ATMEGAT 64 @DIP40 —;|
--Recent 10 -- —,|

Si no es suficiente para su uso, puede afadir a esta lista

personalizada. Método de seleccion:

Después de seleccionar el Cl, haga clic directamente en el boton [+ADD] de la barra de herramientas, sin modificar el contenido,
afiadalo directamente a la lista personalizada. La proxima vez, el usuario puede seleccionar el Cl en la lista personalizada. El

usuario puede seleccionar el modelo de Cl mas rapidamente.
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1. Anexo

11.1Descargo de responsabilidad

(1) Los productos que hayan sido reparados o modificados por cualquier organizacion o persona no autorizada
oficialmente por nosotros no estan cubiertos por la garantia.
(2) El zécalo ZIF del producto y otros dafios causados por el hombre no estan cubiertos por la garantia.

(3) Responsabilidad solidaria ampliada causada por fallos de hardware o defectos de software.

Declaracion especial

Debido a la variedad de chips que admite el programador y a la complejidad del sistema de software, es inevitable que se
produzcan errores o defectos. En la produccién en masa, especialmente para los chips de programacién Gnica OTP, debe
asegurarse de que la programacion es correcta antes de la produccién en masa. No nos hacemos responsables de las pérdidas
colaterales de expansion debidas a fallos de hardware o defectos de software. Si encuentra algin problema o tiene opiniones

valiosas sobre nuestros productos, péngase en contacto con nosotros.

11.2 Garantia

En el plazo de un afio a partir de la fecha de compra, si se produce un fallo durante el funcionamiento normal, se puede reparar de
forma gratuita.

11.3 Contacte con nosotros

Dado que el software se actualiza constantemente, el contenido del manual es s6lo de referencia y esté sujeto a la

aplicacion del producto. La ultima version del software puede descargarse de http://www.xgecu.com/en.

Nombre: Haikou Xingong Electronic Co.,Ltd.

Direccion: 4th Floor, Jingrun Hotel, No0.80, Qiuhai Avenue
West, Haikou, Provincia de Hainan, China, Cdédigo Postal:
570311 EMIAL: 532007590@QQ.com

TEL: 0898-68681816

11.4 FAQ (Preguntas mas frecuentes)

1) Dispositivo no disponible o error

Normalmente se debe a que el driver USB no esta instalado, o el driver esta prohibido por el software antivirus, en este momento la
luz RUN del programador USB parpadea rapidamente.

Solucion: Consulte la seccidn 2.1 y vuelva a instalar el software de aplicacion.
94


http://www.xgecu.com/
http://www.xgecu.com/en
mailto:532007590@QQ.com

Guia del usuario del software Xgpro - www. XGECU.com

E?@ﬁb?eoﬁlgctualizar el firmware, no se puede actualizar

Suele deberse al uso de un concentrador USB. Por favor, no utilice un concentrador externo para la actualizacion. Por favor,
conecte directamente el programador al puerto USB de su ordenador para actualizar. Reinicie el ordenador para probar. Si el

problema persiste, intente actualizar el programador en otro ordenador.
3) Mal contacto de la clavija

Situacién 1: Chips viejos, a menudo hay algunas puntas de mal contacto con los pines, es necesario

manejar con cuidado con los pines. Situacién 2: Si utiliza un adaptador, por favor, utilice un multimetro

para medir si los pines del adaptador son normales.

Situacién 3: Es posible que algunos pines de algunos chips no admitan la comprobacion de contacto de pines. En este caso,
puede desmarcar temporalmente la opcion <Pin Detect> en la esquina inferior izquierda de la interfaz principal.

Nota: La deteccion de pin solo puede comprobar si el pin esta encendido, no puede comprobar la resistencia del contacto.

Si la resistencia de contacto es demasiado grande, especialmente para los chips NAND de alta velocidad, también causara
errores de trabajo. Asi que asegurese de limpiar el adaptador, por favor, no confie facilmente en cualquier conexién de tipo clip.
Nota: El detector de pin sélo puede comprobar si el pin esta encendido, pero no puede detectar la resistencia de contacto. Si la
resistencia de contacto es demasiado grande, especialmente para los chips NAND de alta velocidad, también causara errores de
funcionamiento. Por lo tanto, asegurese de limpiar el adaptador y no confie facilmente en cualquier conexién de tipo clip. Después
de sujetar, gire con fuerza el adaptador para que haya una pequefia cantidad de deslizamiento por friccion entre las laminas de
cobre del zdcalo ZIF y los cabezales de los pines o entre los pines del circuito integrado, para hacer un buen contacto.

4) Comprobar error de ID

Muchos chips tienen una marca de identificacion interna (Identificacion). El contenido generalmente tiene dos o mas bytes,
generalmente el primer byte es el ID del fabricante, seguido por el tipo de chip o la capacidad del chip. Cada chip tiene una ID
diferente y la funcion de esta opcion es evitar que se introduzcan chips incorrectos. Esta opcion es para comprobar el ID del chip
antes de leer o escribir. Si es correcto, continle. Si el ID es incorrecto, aborte. Esta funcion es opcional. La opcién estd marcada
por defecto.

Para el mismo tipo de chip, diferentes fabricantes pueden programar de la misma manera. Para los chips no soportados en la
Ensedgpoesi@adkedioies miaipraattaipdeiiksd edDmiahehipoeeaopurisiesiaesones s @auerbghimrstrsiptaduds estes
milfeestice |amesice prsyrareiaddsmeeiseestar desmarcada en la interfaz principal, de lo contrario aparecera el error de
clargpolsrciiaiepidbar 1D>.

5) Programacién para chips serie 27C Tension VPP 21V o 25V

El T56 admite directamente hasta 25 V.

El TL866II sélo soporta voltajes de programacion VPP de hasta 18V. Para ROMs anteriores de la serie 27C, los chips con voltaje
VPP de 21V y 25V ya no son soportados para escritura, pero pueden ser leidos. Si se utilizan, se pueden sustituir por el mismo
tipo de chips que su voltaje de programacion son 13V o 12V. Por ejemplo, el chip 27C32, su voltaje de programacion es de 21V o
13V. El chip puede ser reemplazado directamente.

Por favor, no utilice una fuente de alimentacién externa para elevar la tension para la programacion forzada. Cuando el chip esta

dafiado, el alto voltaje 21V/25V puede correr de nuevo en el programador y habra el dafio de hardware.
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